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the implied warranties or conditions of merchantability or fitness for a particular
purpose.
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This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following
two conditions:
(1) this device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including interference that
may cause undesired operation.

CALIFORNIA, USA ONLY

The Lithium battery adopted on this motherboard contains Perchlorate, a toxic substance
controlled in Perchlorate Best Management Practices (BMP) regulations passed by the
California Legislature. When you discard the Lithium battery in California, USA, please
follow the related regulations in advance.

“Perchlorate Material-special handling may apply, see www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/

perchlorate”
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AUSTRALIA ONLY

Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer
Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and compensation for
any other reasonably foreseeable loss or damage caused by our goods. You are also entitled
to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the
failure does not amount to a major failure. If you require assistance please call ASRock Tel

: +886-2-28965588 ext.123 (Standard International call charges apply)

The terms HDMI® and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI

logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United
States and other countries.
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HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

INTEL END USER SOFTWARE LICENSE AGREEMENT
IMPORTANT - READ BEFORE COPYING, INSTALLING OR USING.

LICENSE. Licensee has a license under Intel’s copyrights to reproduce Intel’s Software
only in its unmodified and binary form, (with the accompanying documentation, the
“Software”) for Licensee’s personal use only, and not commercial use, in connection with
Intel-based products for which the Software has been provided, subject to the following
conditions:

(a) Licensee may not disclose, distribute or transfer any part of the Software, and You agree
to prevent unauthorized copying of the Software.

(b) Licensee may not reverse engineer, decompile, or disassemble the Software.
(c) Licensee may not sublicense the Software.

(d) The Software may contain the software and other intellectual property of third party
suppliers, some of which may be identified in, and licensed in accordance with, an enclosed
license.txt file or other text or file.

(e) Intel has no obligation to provide any support, technical assistance or updates for the
Software.

OWNERSHIP OF SOFTWARE AND COPYRIGHTS. Title to all copies of the Software
remains with Intel or its licensors or suppliers. The Software is copyrighted and protected
by the laws of the United States and other countries, and international treaty provisions.
Licensee may not remove any copyright notices from the Software. Except as otherwise
expressly provided above, Intel grants no express or implied right under Intel patents,
copyrights, trademarks, or other intellectual property rights. Transfer of the license termi-
nates Licensee’s right to use the Software.

DISCLAIMER OF WARRANTY. The Software is provided “AS IS” without warranty of
any kind, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING WITHOUT LIMITATION,
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR ANY PARTICULAR PUR-
POSE.

LIMITATION OF LIABILITY. NEITHER INTEL NOR ITS LICENSORS OR SUPPLIERS
WILL BE LIABLE FOR ANY LOSS OF PROFITS, LOSS OF USE, INTERRUPTION OF
BUSINESS, OR INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAG



ES OF ANY KIND WHETHER UNDER THIS AGREEMENT OR OTHERWISE, EVEN
IF INTEL HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

LICENSE TO USE COMMENTS AND SUGGESTIONS. This Agreement does NOT
obligate Licensee to provide Intel with comments or suggestions regarding the Software.
However, if Licensee provides Intel with comments or suggestions for the modification,
correction, improvement or enhancement of (a) the Software or (b) Intel products or
processes that work with the Software, Licensee grants to Intel a non-exclusive, worldwide,
perpetual, irrevocable, transferable, royalty-free license, with the right to sublicense, under
Licensee’s intellectual property rights, to incorporate or otherwise utilize those comments
and suggestions.

TERMINATION OF THIS LICENSE. Intel or the sublicensor may terminate this license
at any time if Licensee is in breach of any of its terms or conditions. Upon termination,
Licensee will immediately destroy or return to Intel all copies of the Software.

THIRD PARTY BENEFICIARY. Intel is an intended beneficiary of the End User License
Agreement and has the right to enforce all of its terms.

U.S. GOVERNMENT RESTRICTED RIGHTS. The Software is a commercial item (as
defined in 48 C.F.R. 2.101) consisting of commercial computer software and commercial
computer software documentation (as those terms are used in 48 C.F.R. 12.212), consistent
with 48 C.E.R. 12.212 and 48 C.F.R 227.7202-1 through 227.7202-4. You will not provide
the Software to the U.S. Government. Contractor or Manufacturer is Intel Corporation,
2200 Mission College Blvd., Santa Clara, CA 95054.

EXPORT LAWS. Licensee agrees that neither Licensee nor Licensee’s subsidiaries will
export/re-export the Software, directly or indirectly, to any country for which the U.S.
Department of Commerce or any other agency or department of the U.S. Government

or the foreign government from where it is shipping requires an export license, or other
governmental approval, without first obtaining any such required license or approval. In
the event the Software is exported from the U.S.A. or re-exported from a foreign destina-
tion by Licensee, Licensee will ensure that the distribution and export/re-export or import
of the Software complies with all laws, regulations, orders, or other restrictions of the U.S.
Export Administration Regulations and the appropriate foreign government.

APPLICABLE LAWS. This Agreement and any dispute arising out of or relating to it will
be governed by the laws of the U.S.A. and Delaware, without regard to conflict of laws
principles. The Parties to this Agreement exclude the application of the United Nations
Convention on Contracts for the International Sale of Goods (1980). The state and federal
courts sitting in Delaware, U.S.A. will have exclusive jurisdiction over any dispute arising
out of or relating to this Agreement. The Parties consent to personal jurisdiction and venue
in those courts. A Party that obtains a judgment against the other Party in the courts iden-
tified in this section may enforce that judgment in any court that has jurisdiction over the
Parties.

Licensee’s specific rights may vary from country to country.
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No. Description

1 8pin 12V Power Connector (ATX12V1)
4 pin 12V Power Connector (ATX12V2)
CPU Fan Connector (CPU_FAN1)

[SSIE S}

4  2x288-pin DDR4 DIMM Slots (DDR4_A1, DDR4_B1)
5 2x288-pin DDR4 DIMM Slots (DDR4_A2, DDR4_B2)
6 CPU/Water Pump Fan Connector (CPU_FAN2/WP)
7  Addressable LED Header (ADDR_LED3)

8  Addressable LED Header (ADDR_LED?2)

9  Post Status Checker (PSC)

10  Chassis/Water Pump Fan Connector (CHA_FAN3/WP)

11 ATX Power Connector (ATXPWR1)

12 USB 3.2 Genl Header (USB3_6_7)

13 Chassis/Water Pump Fan Connector (CHA_FAN1/WP)

14  Front Panel Type C USB 3.2 Gen2x2 Header (F_USB32_TC_1)
15 USB 3.2 Genl Header (USB3_4_5)

16 SATA3 Connectors (SATA3_2)(Upper), (SATA3_3)(Lower)

17 SATA3 Connectors (SATA3_0)(Upper), (SATA3_1)(Lower)

18 Chassis/Water Pump Fan Connector (CHA_FAN4/WP)

19  System Panel Header (PANEL1)

20 Power LED and Speaker Header (SPK_PLED1)

21 SPITPM Header (SPI_TPM_]J1)

22 Clear CMOS Jumper (CLRMOSI)

23  USB 2.0 Header (USB_2_3)

24 RGBLED Header (RGB_LEDI)

25 Addressable LED Header (ADDR_LEDI1)

26 Front Panel Audio Header (HD_AUDIOL1)

27  5-pin Thunderbolt AIC Connector (TB1)

28 Chassis/Water Pump Fan Connector (CHA_FAN2/WP)
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1 PS/2 Mouse/Keyboard Port 8 USB 2.0 Ports (USB_0_1)

USB 3.2 Gen2 Type-C Port

2 DisplayPort 1.4
isplayPor (USB32_TC_1)

USB 3.2 Gen2 Type-A Port
3 10  BIOS Flashback Button

(USB32_TA_1)

—_

4  LANRJ-45 Port* 1 USB 3.2 Genl Ports (USB3_2_3)***

5  Line In (Light Blue)** 12 HDMI Port
6  Front Speaker (Lime)** 13 USB 3.2 Genl Ports (USB3_0_1)
7 Microphone (Pink)**

* There are two LEDs on each LAN port. Please refer to the table below for the LAN port LED indications.

ACT/LINK LED

SPEED LED
|

T T

LAN Port

Activity / Link LED Speed LED

Status Description Status Description

oft No Link )i 10Mbps connection
Blinking Data Activity Orange 100Mbps connection
On Link Green 1Gbps connection




** Function of the Audio Ports in 7.1-channel Configuration:

Port Function

Light Blue (Rear panel) Rear Speaker Out

Lime (Rear panel) Front Speaker Out

Pink (Rear panel) Central /Subwoofer Speaker Out
Lime (Front panel) Side Speaker Out

*** USB3_2_3 are the Lightning Gaming Ports.
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Chapter 1 Introduction

Thank you for purchasing ASRock H670 PG Riptide motherboard, a reliable
motherboard produced under ASRock’s consistently stringent quality control.
It delivers excellent performance with robust design conforming to ASRock’s

commitment to quality and endurance.

content of this documentation will be subject to change without notice. In case any

modifications of this documentation occur, the updated version will be available on
ASRock’s website without further notice. If you require technical support related to

this motherboard, please visit our website for specific information about the model

you are using. You may find the latest VGA cards and CPU support list on ASRock’s
website as well. ASRock website http://www.asrock.com.

Q Because the motherboard specifications and the BIOS software might be updated, the

1.1 Package Contents

+ ASRock H670 PG Riptide Motherboard (ATX Form Factor)
« ASRock H670 PG Riptide Quick Installation Guide

« ASRock H670 PG Riptide Support CD

+ 2x Serial ATA (SATA) Data Cables (Optional)

+ 4 x Screws for M.2 Sockets (Optional)

« 1 Standoff for M.2 Socket (Optional)

« 1x1/O Panel Shield



1.2 Specifications

Platform

CPU

Chipset

Memory

Expansion

Slot

Graphics

+ ATX Form Factor
+ Solid Capacitor design

- Supports 12" Gen Intel® Core™ Processors (LGA1700)
+ 9 Power Phase design

« Supports Intel® Hybrid Technology

+ Supports Intel® Turbo Boost Max 3.0 Technology

« Intel® H670

+ Dual Channel DDR4 Memory Technology
+ 4x DDR4 DIMM Slots
+ Supports DDR4 non-ECC, un-buffered memory up to
0oo0+(oC)*
* Supports DDR4 3200 natively.
* Please refer to Memory Support List on ASRock's website for
more information. (http://www.asrock.com/)
+ Supports ECC UDIMM memory modules (operate in non-
ECC mode)
+ Max. capacity of system memory: 128GB
+ Supports Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 2.0

+ 2xPCle x16 Slots (PCIE1/PCIE3: single at Gen5x16 (PCIE1);
dual at Gen5x16 (PCIE1) / Gen4x4 (PCIE3))*
* Supports NVMe SSD as boot disks
+ 3 x PCle Gen3xl Slots
+ Supports AMD CrossFire™
+ 1xM.2 Socket (Key E), supports type 2230 WiFi/BT PCle
WiFi module and Intel”* CNVi (Integrated WiFi/BT)

- Intel° UHD Graphics Built-in Visuals and the VGA outputs
can be supported only with processors which are GPU
integrated.

« Intel® X° Graphics Architecture (Gen 12)
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+ Dual graphics output: support HDMI and DisplayPort 1.4
ports by independent display controllers

+ Supports HDMI 2.1 TMDS Compatible with max. resolution
up to 4K x 2K (4096x2160) @ 60Hz

+ Supports DisplayPort 1.4 with DSC (compressed) max.
resolution up to 8K (7680x4320) @ 60Hz / 5K (5120x3200) @
120Hz

+ Supports HDCP 2.3 with HDMI 2.1 TMDS Compatible and
DisplayPort 1.4 Ports

Audio - 7.1 CH HD Audio (Realtek ALC897 Audio Codec)
+ Supports Surge Protection
« Nahimic Audio

LAN + Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s
+ Giga PHY Intel” 1219V
+ Supports Wake-On-LAN
+ Supports Lightning/ESD Protection
+ Supports Energy Efficient Ethernet 802.3az
+ Supports UEFI PXE

Rear Panel + 3 x Antenna Mounting Points
1/0 + 1 xPS/2 Mouse/Keyboard Port
« 1 x HDMI Port
+ 1x DisplayPort 1.4
+ 1xUSB 3.2 Gen2 Type-A Port (10 Gb/s) (ReDriver) (Supports
ESD Protection)
+ 1xUSB 3.2 Gen2 Type-C Port (10 Gb/s) (ReDriver) (Supports
ESD Protection)
+ 4xUSB 3.2 Genl Ports (Support ESD Protection)
* USB3_2_3 are the Lightning Gaming Ports.
+ 2x USB 2.0 Ports (Support ESD Protection)
+ 1xRJ-45 LAN Port with LED (ACT/LINK LED and SPEED
LED)
+ 1x BIOS Flashback Button
+ HD Audio Jacks: Line in / Front Speaker / Microphone



Storage

RAID

Connector

+ 4xSATA3 6.0 Gb/s Connectors

+ 1xHyper M.2 Socket (M2_1, Key M), supports type
2260/2280 PCIe Gen4x4 (64 Gb/s) mode*

+ 1xHyper M.2 Socket (M2_2, Key M), supports type
2242/2260/2280 PCle Gen4x4 (64 Gb/s) mode*

+ 1xHyper M.2 Socket (M2_3, Key M), supports type
2260/2280/22110 SATA3 6.0 Gb/s & PCle Gen4x4 (64 Gb/s)
modes*

* Supports Intel® Optane™ Technology (M2_2 and M2_3 only)
* Supports Intel® Volume Management Device (VMD)

* Supports NVMe SSD as boot disks

* Supports ASRock U.2 Kit

+ Supports RAID 0, RAID 1, RAID 5 and RAID 10 for SATA
storage devices
+ Supports RAID 0, RAID 1 and RAID 5 for M.2 NVMe

storage devices

+ 1xSPITPM Header
+ 1xPower LED and Speaker Header
+ 1xRGB LED Header
* Supports in total up to 12V/3A, 36W LED Strip
+ 3 x Addressable LED Headers
* Support in total up to 5V/3A, 15W LED Strip
+ 1x CPU Fan Connector (4-pin)
* The CPU Fan Connector supports the CPU fan of maximum
1A (12W) fan power.
+ 1x CPU/Water Pump Fan Connector (4-pin) (Smart Fan
Speed Control)
* The CPU/Water Pump Fan supports the water cooler fan of
maximum 2A (24W) fan power.
+ 4 x Chassis/Water Pump Fan Connectors (4-pin) (Smart Fan
Speed Control)
* The Chassis/ Water Pump Fan supports the water cooler fan of
maximum 2A (24W) fan power.
* CPU_FAN2/WP and CHA_FANI1~4/WP can auto detect if

3-pin or 4-pin fan is in use.



H670 PG Riptide

+ 1x24 pin ATX Power Connector

+ 1x 8 pin 12V Power Connector (Hi-Density Power
Connector)

+ 1x4 pin 12V Power Connector (Hi-Density Power
Connector)

+ 1 x Front Panel Audio Connector

+ 1 x Thunderbolt AIC Connector (5-pin) (Supports ASRock
Thunderbolt 4 AIC Card)

+ 1x USB 2.0 Header (Supports 2 USB 2.0 ports) (Supports
ESD Protection)

+ 2x USB 3.2 Genl Headers (Support 4 USB 3.2 Genl ports)
(ASMedia ASM1074 hub) (Supports ESD Protection)

+ 1 x Front Panel Type C USB 3.2 Gen2x2 Header (20 Gb/s)
(Supports ESD Protection)

BIOS + AMI UEFI Legal BIOS with multilingual GUT support
Feature + ACPI 6.0 Compliant wake up events
+ SMBIOS 2.7 Support
+ CPU Core/Cache, CPU GT, DRAM, VCCIN AUX, +1.05V
PROC, +1.8V PROC, +0.82V PCH,, +1.05V PCH Voltage
Multi-adjustment

Hardware + Fan Tachometer: CPU, CPU/Water Pump, Chassis/ Water
Monitor Pump Fans
+ Quiet Fan (Auto adjust chassis fan speed by CPU tempera-
ture): CPU, CPU/Water Pump, Chassis/ Water Pump Fans
+ Fan Multi-Speed Control: CPU, CPU/Water Pump, Chassis/
Water Pump Fans
+ Voltage monitoring: CPU Vcore, PCH, DRAM, VCCIN AUX,
+1.05V PROC, +1.8V PROC, +0.82V PCH, +12V, +5V, +3.3V

(0 + Microsoft® Windows® 10 64-bit / 11 64-bit
Certifica- - FCC,CE
tions + ErP/EuP ready (ErP/EuP ready power supply is required)
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* For detailed product information, please visit our website: http://www.asrock.com

A

Please realize that there is a certain risk involved with overclocking, including
adjusting the setting in the BIOS, applying Untied Overclocking Technology, or using
third-party overclocking tools. Overclocking may affect your system’s stability, or
even cause damage to the components and devices of your system. It should be done
at your own risk and expense. We are not responsible for possible damage caused by
overclocking.
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Chapter 2 Installation

This is an ATX form factor motherboard. Before you install the motherboard, study

the configuration of your chassis to ensure that the motherboard fits into it.

Pre-installation Precautions

Take note of the following precautions before you install motherboard components

or change any motherboard settings.

.

Make sure to unplug the power cord before installing or removing the motherboard
components. Failure to do so may cause physical injuries and damages to motherboard
components.

In order to avoid damage from static electricity to the motherboard’s components,
NEVER place your motherboard directly on a carpet. Also remember to use a grounded
wrist strap or touch a safety grounded object before you handle the components.

Hold components by the edges and do not touch the ICs.

Whenever you uninstall any components, place them on a grounded anti-static pad or
in the bag that comes with the components.

When placing screws to secure the motherboard to the chassis, please do not over-
tighten the screws! Doing so may damage the motherboard.

11
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2.1 Installing the CPU

1. Before you insert the 1700-Pin CPU into the socket, please check if the PnP cap is on the
ﬁ socket, if the CPU surface is unclean, or if there are any bent pins in the socket. Do not
force to insert the CPU into the socket if above situation is found. Otherwise, the CPU
will be seriously damaged.

2. Unplug all power cables before installing the CPU.
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Please save and replace the cover if the processor is removed. The cover must be placed if
you wish to return the motherboard for after service.

14
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2.2 Installing the CPU Fan and Heatsink

15
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2.3 Installing Memory Modules (DIMM)

This motherboard provides four 288-pin DDR4 (Double Data Rate 4) DIMM slots,
and supports Dual Channel Memory Technology.

1. For dual channel configuration, you always need to install identical (the same
ﬁ brand, speed, size and chip-type) DDR4 DIMM pairs.
2. It is unable to activate Dual Channel Memory Technology with only one or three
memory module installed.
3. Itis not allowed to install a DDR, DDR2 or DDR3 memory module into a DDR4
slot; otherwise, this motherboard and DIMM may be damaged.

Dual Channel Memory Configuration

Priority DDR4_A1 DDR4_A2 DDR4_B1 DDR4_B2
1 Populated Populated
2 Populated Populated Populated Populated

the motherboard and the DIMM if you force the DIMM into the slot at incorrect

f The DIMM only fits in one correct orientation. It will cause permanent damage to
orientation.
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2.4 Expansion Slots (PCle Slots)

There are 5 PCle slots on the motherboard.

Before installing an expansion card, please make sure that the power supply is

A switched off or the power cord is unplugged. Please read the documentation of the
expansion card and make necessary hardware settings for the card before you start
the installation.

PCle slots:

PCIE1 (PCle 5.0 x16 slot) is used for PCIe x16 lane width graphics cards.
PCIE2 (PCle 3.0 x1 slot) is used for PCIe x1 lane width cards.

PCIE3 (PCle 4.0 x16 slot) is used for PCle x4 lane width graphics cards.
PCIE4 (PClIe 3.0 x1 slot) is used for PCIe x1 lane width cards.

PCIES5 (PCle 3.0 x1 slot) is used for PCIe x1 lane width cards.

PCle Slot Configurations
PCIE1 PCIE3
Single Graphics Card Gen5x16 N/A
Two Graphics Cards in
o™ Gen5x16 Gen4x4
CrossFireX " Mode
For a better thermal environment, please connect a chassis fan to the motherboard’s
chassis fan connector (CHA_FAN1/WP, CHA_FAN2/WP, CHA_FAN3/WP or

CHA_FAN4/WP) when using multiple graphics cards.
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2.5 Jumpers Setup

The illustration shows how jumpers are setup. When the jumper cap is placed on
the pins, the jumper is “Short”. If no jumper cap is placed on the pins, the jumper is

“Open”.

o W

Short Open

Clear CMOS Jumper

(CLRMOSTI)
(see p.1, No. 22) 2-pin Jumper

CLRMOSI allows you to clear the data in CMOS. To clear and reset the system
parameters to default setup, please turn off the computer and unplug the power
cord from the power supply. After waiting for 15 seconds, use a jumper cap to
short the pins on CLRMOSI for 5 seconds. However, please do not clear the
CMOS right after you update the BIOS. If you need to clear the CMOS when you
just finish updating the BIOS, you must boot up the system first, and then shut it
down before you do the clear-CMOS action. Please be noted that the password,
date, time, and user default profile will be cleared only if the CMOS battery is

removed. Please remember toremove the jumper cap after clearing the CMOS.

19
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2.6 Onboard Headers and Connectors

A

Onboard headers and connectors are NOT jumpers. Do NOT place jumper caps over
these headers and connectors. Placing jumper caps over the headers and connectors
will cause permanent damage to the motherboard.

System Panel Header PLED+ Connect the power button,

(9-pin PANELI)
(see p.1, No. 19)

reset button and system
status indicator on the
chassis to this header

according to the pin

HDLED- .
HDLED+ assignments below. Note the

positive and negative pins

before connecting the cables.

PWRBTN (Power Button):
Connect to the power button on the chassis front panel. You may configure the way to
turn off your system using the power button.

RESET (Reset Button):
Connect to the reset button on the chassis front panel. Press the reset button to
restart the computer if the computer freezes and fails to perform a normal restart.

PLED (System Power LED):

Connect to the power status indicator on the chassis front panel. The LED is on when
the system is operating. The LED keeps blinking when the system is in S1/S3 sleep
state. The LED is off when the system is in S4 sleep state or powered off (S5).

HDLED (Hard Drive Activity LED):
Connect to the hard drive activity LED on the chassis front panel. The LED is on
when the hard drive is reading or writing data.

The front panel design may differ by chassis. A front panel module mainly consists
of power button, reset button, power LED, hard drive activity LED, speaker and etc.
When connecting your chassis front panel module to this header, make sure the wire
assignments and the pin assignments are matched correctly.

Power LED and Speaker SPEAKER Please connect the
Header DUNIID ,\L,‘J:(w MY chassis power LED and
(7-pin SPK_PLED1) v | the chassis speaker to this
(see p.1, No. 20) e)[e)(e][e header.

1 Q

|
PLED+|
PLED+
PLED-
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Serial ATA3 Connectors N, ), These four SATA3

Right-Angle: g m m g connectors support SATA

(SATA3_0: % =] |=l % data cables for internal

see p.1, No. 17)(Upper) o = - storage devices with up to 6.0

(SATA3_1: l%’l m m Sr_:"l Gb/s data transfer rate.

see p.1, No. 17)(Lower) Sk LS

(SATA3_2:

see p.1, No. 16)(Upper)

(SATA3_3:

see p.1, No. 16)(Lower)

USB 2.0 Header USB_PWR There is a USB 2.0 header on
5.

(9-pin USB_2_3)
(see p.1, No. 23)

this motherboard. This USB

2.0 header can support two

ports.
P
USB_PWR
USB 3.2 Genl Headers Vbus There are two headers on
Vbus IntA_PB_SSRX-
Vertical: IniA_PA_SSRX- In1A_PB_SSRX+ this motherboard. Each USB
nth_PA_SSRX+ ono
(19-pin USB3_6_7) oo 1A_PB_SSTX- 3.2 Genl header can support
IntA_PA_SSTX- IntA_PB_SSTX+
(see p.1, No. 12) nA_PA_SSTX GND two ports.
oo nt_PB_D-
IntA_PA_D- IntA_PB_D+
IntA_PA_D+ Dummy
1
1
Ri ht-Al’l 16' Dummy IntA_PA_D+
Right-Angle Inth_PB_D+ Inth_PA_D-
(19-pin USB3_4_5) m_po.0-{OIOY oo
GND. INtA_PA_SSTX+
(see p.l, No. 15) IntA_PB_SSTX+ IntA_PA_SSTX-
IntA_PB_SSTX- GND
GND IntA_PA_SSRX+
IntA_PB_SSRX+ IntA_PA_SSRX-
IntA_PB_SSRX- Vbus
Vbus

3.2 Gen2x2 Header
(20-pin F_USB32_TC_1)
(see p.1, No. 14)

Front Panel Type C USB

USB Type-C Cable

There is one Front Panel Type
C USB 3.2 Gen2x2 Header
on this motherboard. This
header is used for connecting
a USB 3.2 Gen2x2 module
for additional USB 3.2

Gen2x2 ports.
21
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Front Panel Audio Header

(9-pin HD_AUDIO1)
(see p.1, No. 26)

ND
PRESENCE#
MIC_RET

OUT_RET

This header is for connecting
audio devices to the front
audio panel.

1. High Definition Audio supports Jack Sensing, but the panel wire on the chassis
Q must support HDA to function correctly. Please follow the instructions in our

manual and chassis manual to install your system.

2. Ifyou use an AC’97 audio panel, please install it to the front panel audio header by

the steps below:

A. Connect Mic_IN (MIC) to MIC2_L.
B. Connect Audio_R (RIN) to OUT2_R and Audio_L (LIN) to OUT2_L.
C. Connect Ground (GND) to Ground (GND).
D. MIC_RET and OUT_RET are for the HD audio panel only. You don’t need to
connect them for the AC’97 audio panel.
E. To activate the front mic, go to the “FrontMic” Tab in the Realtek Control panel
and adjust “Recording Volume”.

Chassis/Water Pump Fan

Connectors

4-pin CHA_FAN1/WP)
see p.1, No. 13)

4-pin CHA_FAN2/WP)
see p.1, No. 28)

4-pin CHA_FAN3/WP)
see p.1, No. 10)

4-pin CHA_FAN4/WP)
see p.1, No. 18)

A~ N N N N~~~

FAN_SPEED_CONTROL
CHA_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE

GND

This motherboard provides
four 4-Pin water cooling
chassis fan connectors. If
you plan to connect a 3-Pin
chassis water cooler fan,
please connect it to Pin 1-3.

CPU Fan Connector
(4-pin CPU_FANT1)
(see p.1, No. 3)

FAN_SPEED_CONTROL
CPU_FAN_SPEED
+12v
GND

12 3 4

This motherboard provides
a4-Pin CPU fan (Quiet Fan)
connector. If you plan to
connect a 3-Pin CPU fan,

please connect it to Pin 1-3.
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CPU/Water Pump Fan
Connector

(4-pin CPU_FAN2/WP)
(see p.1, No. 6)

4.3 21

GND
FAN_VOLTAGE
CPU_FAN_SPEED

FAN_SPEED_CONTROL

This motherboard provides
a 4-Pin water cooling CPU
fan connector. If you plan to
connect a 3-Pin CPU water
cooler fan, please connect it
to Pin 1-3.

ATX Power Connector
(24-pin ATXPWRI)
(see p.1, No. 11)

This motherboard provides
a 24-pin ATX power con-
nector. To use a 20-pin ATX
power supply, please plug it
along Pin 1 and Pin 13.

ATX 12V Power
Connector
(8-pin ATX12V1)
(see p.1,No. 1)

This motherboard provides
an 8-pin ATX 12V power
connector. To use a 4-pin
ATX power supply, please
plug it along Pin 1 and Pin 5.

*Warning: Please make
sure that the power cable
connected is for the CPU
and not the graphics card.
Do not plug the PCIe power
cable to this connector.

ATX 12V Power
Connector
(4-pin ATX12V2)
(see p.1, No. 2)

[0
UL

Please connect an ATX 12V
power supply to this connec-
tor.

*The power supply plug fits
into this connector in only

one orientation.

*Connecting an ATX 12V
4-pin cable to ATX12V2 is

optional.

*For advanced overclocking

we suggest using this

connector together with

ATXI2VI. 23
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SPI TPM Header
(13-pin SPI_TPM_J1)
(see p.1, No. 21)

SPI_DQ3
SPI_PWR
Dummy

CLK
SPI_MOSI
RST#
|TFI'M_PIRQ

O[O[O]
Q10

I
| SPI_TPM_CS#
GND
RSMRST#
SPI_MISO
SPI_CSO0
SPI_DQ2

[Q)[e)[e)[e)
(e)[e][e][e]

1

This connector supports SPI
Trusted Platform Module (TPM)
system, which can securely store
keys, digital certificates, passwords,
and data. A TPM system also helps
enhance network security, protects
digital identities, and ensures
platform integrity.

Thunderbolt AIC
Connector
(5-pin TBI1)

(see p.1, No. 27)

Please connecta

Thunderbolt™ add-in card

(AIC) to this connector via

the GPIO cable.

*Please install the Thunderbolt™
AIC card to PCIE3 (default slot).

RGB LED Header
(4-pin RGB_LEDI)
(see p.1, No. 24)

+12VvG R B

This RGB header is used to connect
RGB LED extension cable which
allow users to choose from

various LED lighting effects.
Caution: Never install the

RGB LED cable in the wrong
orientation; otherwise, the cable
may be damaged.

*Please refer to page 40 for further

instructions on this header.

Addressable LED
Headers

(3-pin ADDR_LED1)
(see p.1, No. 25)

(3-pin ADDR_LED?2)
(see p.1, No. 8)
(3-pin ADDR_LED3)
(see p.1, No. 7)

1
GND
DO_ADDR

VOuT

GND

DO_ADDR
vouT

gocne

These headers are used to connect
Addressable LED extension cables
which allow users to choose from
various LED lighting

effects.

Caution: Never install the
Addressable LED cable in the
wrong orientation; otherwise, the
cable may be damaged.

*Please refer to page 41 for

further instructions on this header.
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2.7 Smart Button

The motherboard has a smart button: BIOS Flashback Button, allowing users to
flash the BIOS.

BIOS Flashback Button e o BIOS Flashback Switch allows users

(BIOS_FBI) . to flash the BIOS.
(see p.3, No. 10) °e o

ASRock BIOS Flashback feature allows you to update BIOS without powering on the system, even
without CPU.

Before using the BIOS Flashback function, please suspend BitLocker and any encryption
or security relying on the TPM. Make sure that you have already stored and backup-ed

A the recovery key. If the recovery key is missing while encryption is active, the data will stay
encrypted and the system will not boot into the operating system. It is recommended to dis-
able fTPM before updating the BIOS. Otherwise an unpredictable failure may occur.

To use the USB BIOS Flashback function, Please follow the steps below.

1. Download the latest BIOS file from ASRock's website : http://www.asrock.com.
2. Copy the BIOS file to your USB flash drive. Please make sure the file system of

your USB flash drive must be FAT32.

w

. Extract BIOS file from the zip file.
Rename the file to “creative.rom” and save it to the root directory of X: USB flash drive.
. Plug the 24 pin power connector to the motherboard. Then turn on the power supply's AC

oo

switch.

*There is no need to power on the system.

Then plug your USB drive to the USB BIOS Flashback port.

Press the BIOS Flashback Switch for about three seconds. Then the LED starts to blink.

Wait until the LED stops blinking, indicating that BIOS flashing has been completed.

*If the LED light turns solid green, this means that the BIOS Flashback is not

operating properly. Please make sure that you plug the USB drive to the USB BIOS Flashback

® N oo

port.
**If the LED does not light up at all then please disconnect power from the system and remove/
disconnect the CMOS battery from the motherboard for several minutes. Reconnect power

and battery and try again.

Il
cee

USB BIOS Flashback port
25
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2.8 Post Status Checker

Post Status Checker (PSC) diagnoses the computer when users power on the
machine. It emits a red light to indicate whether the CPU, memory, VGA or stor-
age is dysfunctional. The lights go off if the four mentioned above are functioning

normally.
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2.9 M.2 WiFi/BT PCle WiFi Module and Intel® CNVi (Integrated
WiFi/BT) Installation Guide

The M.2, also known as the Next Generation Form Factor (NGFF), is a small size and
versatile card edge connector that aims to replace mPCle and mSATA. The M.2 Socket (Key
E) supports type 2230 WiFi/BT PCle WiFi module and Intel” CNVi (Integrated WiFi/BT).
* The M.2 socket does not support SATA M.2 SSDs.

ﬁ Before you install Intel® Integrated Connectivity (CNVi) module, be sure to turn off the AC
power.

Installing the WiFi/BT module or Intel® CNVi (Integrated WiFi/BT)

Step 1

Prepare a type 2230 WiFi/BT
PCle WiFi module or Intel” CNVi
(Integrated WiFi/BT) and the screw.

Step 2

Find the nut location to be used.

PCB Length: 3cm
Module Type: Type2230

27
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Step 3

Gently insert the WiFi/BT PCle WiFi
module or Intel® CNVi (Integrated

WiFi/BT) into the M.2 slot. Please be
aware that the module only fits in one

orientation.

Step 4

Tighten the screw with a screwdriver
to secure the module into place.
Please do not overtighten the screw as

this might damage the module.
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2.10 M.2_SSD (NGFF) Module Installation Guide (M2_1)

The M.2, also known as the Next Generation Form Factor (NGFF), is a small size and
versatile card edge connector that aims to replace mPCle and mSATA. The Hyper M.2
Socket (M2_1, Key M) supports type 2260/2280 PCle Gen4x4 (64 Gb/s) mode.

Installing the M.2_SSD (NGFF) Module

Step 1
g Prepare a M.2_SSD (NGFF) module
® and the screw.
F (2 I step2
{ f o {
Depending on the PCB type and
length of your M.2_SSD (NGFF)

module, find the corresponding nut

location to be used.

Nut Location A B
PCB Length 6cm 8cm
Module Type Type 2260  Type 2280

29
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Step 3

Depending on the PCB type and
length of your M.2_SSD (NGFF)
module, find the corresponding nut

location to be used.

Step 4

Prepare the M.2 standoff that comes
with the package. Then hand tighten
the standoff into the desired nut
location on the motherboard. Align
and gently insert the M.2 (NGFF)
SSD module into the M.2 slot. Please
be aware that the M.2 (NGFF) SSD

module only fits in one orientation.

Step 5

Tighten the screw that come with the
package with a screwdriver to secure

the module into place.
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Step 6

Tighten the screw with a screwdriver
to secure the M.2 heatsink into place.
Please do not overtighten the screw
as this might damage the module
and M.2 heatsink.
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M.2_SSD (NGFF) Module Support List (M2_1)

ADATA
ADATA
ADATA
ADATA
ADATA
Apacer
Corsair
Intel
Intel
Kingston
Kingston
ocz
PATRIOT
Plextor
Plextor
Plextor
Plextor
Plextor
Plextor
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
SanDisk
SanDisk
TEAM
TEAM
WD

WD

For the latest updates of M.2_SSD (NFGG) module support list, please visit our website for

PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PClIe3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle2 x4
PClIe3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle
PCle
PClIe3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PClIe3 x4
PCle x4
PCle
PCle
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PClIe3 x4

ASX7000NP-128GT-C
ASX8000NP-256GM-C
ASX7000NP-256GT-C
ASX8000NP-512GM-C
ASX7000NP-512GT-C
AP240GZ280
CSSD-F240GBMP500
SSDPEKKF256G7
SSDPEKKF512G7

SKC1000/480G

SH228083/480G

RVD400 -M2280-512G (NVME)
PH240GPM280SSDR NVME
PX-128M8PeG

PX-1TM8PeG

PX-256M8PeG

PX-512M8PeG

PX-G256M6e

PX-G512Mé6e

SM961 MZVPW128HEGM (NVM)
PM961 MZVLW128HEGR (NVME)
960 EVO (MZ-V6E250) (NVME)
960 EVO (MZ-V6E250BW) (NVME)
SM951 (NVME)

SM951 (MZHPV256HDGL)
SM951 (MZHPV512HDGL)
SM951 (NVME)

XP941-512G (MZHPU512HCGL)
SD6PP4M-128G

SD6PP4M-256G
TM8FP2240G0C101
TM8FP2480GC110
WDS256G1X0C-00ENX0 (NVME)
WDS512G1X0C-00ENX0 (NVME)

details: http://www.asrock.com
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2.11 M.2_SSD (NGFF) Module Installation Guide (M2_2)

The M.2, also known as the Next Generation Form Factor (NGFF), is a small size and
versatile card edge connector that aims to replace mPCle and mSATA. The Hyper M.2
Socket (M2_2, Key M) supports type 2242/2260/2280 PCle Gen4x4 (64 Gb/s) mode.

Installing the M.2_SSD (NGFF) Module

Step 1

g Prepare a M.2_SSD (NGFF) module
® and the screw.

! 34 ! Step 2

24
Depending on the PCB type and
length of your M.2_SSD (NGFF)
—Q@—

module, find the corresponding nut

location to be used.

~©
-0
-0

Nut Location A B C
PCB Length 4.2cm 6cm 8cm
Module Type Type2242  Type2260  Type 2280

33
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-0

-©

Step 3

Move the standoff based on the
module type and length.

The standoff is placed at the nut
location A by default. Skip Step 3
and 4 and go straight to Step 5 if you
are going to use the default nut.
Otherwise, release the standoff by
hand.

Step 4

Peel off the yellow protective film on
the nut to be used. Hand tighten the

standoff into the desired nut location
on the motherboard.

Step 5

Gently insert the M.2 (NGFF) SSD
module into the M.2 slot. Please

be aware that the M.2 (NGFF) SSD
module only fits in one orientation.

~©

|
]

Step 6

Tighten the screw with a screwdriver
to secure the module into place.
Please do not overtighten the screw

as this might damage the module.
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M.2_SSD (NGFF) Module Support List (M2_2)

ADATA PCle3x4  ASX7000NP-128GT-C
ADATA PCle3 x4  ASX8000NP-256GM-C
ADATA PCle3 x4  ASX7000NP-256GT-C
ADATA PCle3 x4  ASX8000NP-512GM-C
ADATA PCle3 x4  ASX7000NP-512GT-C

Apacer PCle3x4  AP240GZ280

Corsair PCle3x4  CSSD-F240GBMP500
Intel PCle3x4  SSDPEKKF256G7
Intel PCle3x4  SSDPEKKF512G7

Kingston PCle3 x4  SKC1000/480G
Kingston PCle2 x4  SH2280S3/480G

0oCz PCIe3x4 RVD400-M2280-512G (NVME)
PATRIOT PCle3x4 PH240GPM280SSDR NVME
Plextor PCle3x4 PX-128M8PeG

Plextor PCIe3 x4 PX-1TM8PeG

Plextor PCle3 x4  PX-256M8PeG

Plextor PCle3 x4 PX-512M8PeG

Plextor PCle PX-G256M6e

Plextor PCle PX-G512M6e

Samsung PCIe3x4 SM961 MZVPWI128HEGM (NVM)
Samsung PCIe3x4 PM961 MZVLWI128HEGR (NVME)
Samsung PCIe3x4 960 EVO (MZ-V6E250) (NVME)
Samsung PCle3x4 960 EVO (MZ-V6E250BW) (NVME)
Samsung PCle3x4 SM951 (NVME)

Samsung PCle3x4 SM951 (MZHPV256HDGL)
Samsung PCle3x4 SM951 (MZHPV512HDGL)
Samsung PCIe3x4 SM951 (NVME)

Samsung PCle x4 XP941-512G (MZHPU512HCGL)

SanDisk PCle SD6PP4M-128G

SanDisk PCle SD6PP4M-256G

TEAM PCle3x4  TM8FP2240G0C101

TEAM PCle3x4  TM8FP2480GC110

WD PCle3x4 WDS256G1X0C-00ENXO0 (NVME)
WD PCle3x4 WDS512G1X0C-00ENXO0 (NVME)

For the latest updates of M.2_SSD (NFGG) module support list, please visit our website for

details: http://www.asrock.com
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2.12 M.2_SSD (NGFF) Module Installation Guide (M2_3)

The M.2, also known as the Next Generation Form Factor (NGFF), is a small size and
versatile card edge connector that aims to replace mPCIe and mSATA. The Hyper M.2
Socket (M2_3, Key M), supports type 2260/2280/22110 SATA3 6.0 Gb/s & PCle Gen4x4

(64 Gb/s) modes.

Installing the M.2_SSD (NGFF) Module

Step 1
g Prepare a M.2_SSD (NGFF) module
g and the screw.
F 3 i Step2
, ' o /
f o f Depending on the PCB type and

)
length of your M.2_SSD (NGFF)
=] module, find the corresponding nut

location to be used.

C B A
Nut Location A B C
PCB Length 6cm 8cm 1lcm

Module Type Type 2260  Type 2280  Type 22110

36
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Step 3

Move the standoff based on the
module type and length.

The standoff is placed at the nut
location C by default. Skip Step 3
and 4 and go straight to Step 5 if you
are going to use the default nut.
Otherwise, release the standoff by
hand.

Step 4

Peel off the yellow protective film on
the nut to be used. Hand tighten the

standoff into the desired nut location
on the motherboard.

Step 5

Gently insert the M.2 (NGFF) SSD
module into the M.2 slot. Please

be aware that the M.2 (NGFF) SSD
module only fits in one orientation.

Step 6

Tighten the screw with a screwdriver
to secure the module into place.
Please do not overtighten the screw

as this might damage the module.
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M.2_SSD (NGFF) Module Support List (M2_3)

ADATA
ADATA
ADATA
ADATA
ADATA
ADATA
ADATA
ADATA
ADATA
ADATA
Apacer
Corsair
Crucial
Crucial
Intel
Intel
Intel
Kingston
Kingston
Kingston
OCZ
PATRIOT
Plextor
Plextor
Plextor
Plextor
Plextor
Plextor
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
SanDisk
SanDisk
Team
Team
Team

SATA3
SATA3
SATA3
SATA3
SATA3
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PClIe3 x4
PClIe3 x4
SATA3
SATA3
SATA3
PCle3 x4
PCle3 x4
SATA3
PCle3 x4
PCle2 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PClIe3 x4
PCle
PCle
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle x4
PCle
PCle
SATA3
SATA3
SATA3

AXNS330E-32GM-B
AXNS381E-128GM-B
AXNS381E-256GM-B
ASUS00NS38-256GT-C
ASUS00NS38-512GT-C
ASX7000NP-128GT-C
ASX8000NP-256GM-C
ASX7000NP-256GT-C
ASX8000NP-512GM-C
ASX7000NP-512GT-C
AP240GZ280
CSSD-F240GBMP500
CT120M500SSD4
CT240M500SSD4

Intel SSDSCKGW080A401/80G
SSDPEKKF256G7
SSDPEKKF512G7

SM2280S3

SKC1000/480G

SH228053/480G

RVD400 -M2280-512G (NVME)
PH240GPM280SSDR NVME
PX-128M8PeG

PX-1TM8PeG

PX-256M8PeG

PX-512M8PeG

PX-G256M6e

PX-G512M6e

SM961 MZVPW128HEGM (NVM)
PM961 MZVLW128HEGR (NVME)
960 EVO (MZ-V6E250) (NVME)
960 EVO (MZ-V6E250BW) (NVME)
SM951 (NVME)

SM951 (MZHPV256HDGL)
SM951 (MZHPV512HDGL)
SM951 (NVME)

XP941-512G (MZHPU512HCGL)
SD6PP4M-128G

SD6PP4M-256G
TM4PS4128GMC105
TM4PS4256GMC105
TM8PS4128GMC105



Team
TEAM
TEAM
Transcend
Transcend
Transcend
V-Color
V-Color
V-Color
V-Color
WD

WD

WD

WD

SATA3
PCle3 x4
PCle3 x4
SATA3
SATA3
SATA3
SATA3
SATA3
SATA3
SATA3
SATA3
SATA3
PCle3 x4
PCle3 x4

H670 PG Riptide

TM8PS4256GMCI105
TM8FP2240G0C101
TM8FP2480GC110
TS256GMTS400

TS512GMTS600

TS512GMTS800
VLM100-120G-2280B-RD
VLM100-240G-2280RGB
VSM100-240G-2280
VLM100-240G-2280B-RD
WDS100T1B0B-00AS40
WDS§240G1G0B-00RC30
WDS256G1X0C-00ENX0 (NVME)
WDS512G1X0C-00ENX0 (NVME)

For the latest updates of M.2_SSD (NFGG) module support list, please visit our website for

details: http://www.asrock.com
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2.13 ASRock Polychrome SYNC

ASRock Polychrome SYNC is a lighting control utility specifically designed for unique indi-
viduals with sophisticated tastes to build their own stylish colorful lighting system. Simply by

connecting the LED strip, you can customize various lighting schemes and patterns, including

Static, Breathing, Strobe, Cycling, Music, Wave and more.

Connecting the LED Strip
Connect your RGB LED strip to the RGB LED Header (RGB_LED]1) on the motherboard.

HE70 PG
P TIDE

+12VvG R B

RGB_LED1
1

d >
[— — ]
o —.- o U
—
L m@ o T g

1. Never install the RGB LED cable in the wrong orientation; otherwise, the cable
may be damaged.
: 2. Before installing or removing your RGB LED cable, please power off your system

and unplug the power cord from the power supply. Failure to do so may cause dam-

ages to motherboard components.

. Please note that the RGB LED strips do not come with the package.
. The RGB LED header supports standard 5050 RGB LED strip (12V/G/R/B), with a
maximum power rating of 3A (12V) and length within 2 meters.

N
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Connecting the Addressable RGB LED Strip

Connect your Addressable RGB LED strips to the Addressable LED Headers (ADDR_LED1/
ADDR_LED2/ ADDR_LED3) on the motherboard.

=T ADDR_LED2
% = .1 > GND
v
j EE DO_ADDR
] i vouT
| T
|] |] |] |] i; —————p ADDR_LED3
q1T1] H il o
= g
— ISReck
DO_ADDR
U D [ VouT
i — U O ] 1
—— ]
g [=-d U
[— 7
@ essail @ e
i:/)
ADDR_LED1
1
GND
DO_ADDR
vouT

é 1. Never install the RGB LED cable in the wrong orientation; otherwise, the cable may be

damaged.

2. Before installing or removing your RGB LED cable, please power off your system and
unplug the power cord from the power supply. Failure to do so may cause damages to

motherboard components.

1. Please note that the RGB LED strips do not come with the package.
2. The RGB LED header supports WS2812B addressable RGB LED strip (5V/Data/
GND), with a maximum power rating of 3A (5V) and length within 2 meters.
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ASRock Polychrome SYNC Utility

Now you can adjust the RGB LED color through the ASRock Polychrome SYNC Utility.
Download this utility from the ASRock Live Update & APP Shop and start coloring your
PC style your way!

Drag the tab to customize your
preference.

Toggle on/off the
RGB LED switch

Select a RGB LED light effect
from the drop-down menu.

Sync RGB LED effects
for all LED regions of @ Apply Al
the motherboard
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1 Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich fiir das ASRock H670 PG Riptide entschieden haben - ein

zuverléssiges Motherboard, das konsequent unter der strengen Qualitatskontrolle von

ASRock hergestellt wurde. Es liefert ausgezeichnete Leistung mit robustem Design, das
ASRock Streben nach Qualitit und Bestandigkeit erfiillt.

konnen, kann der Inhalt dieser Dokumentation ohne Ankiindigung gedndert werden. Falls
diese Dokumentation irgendwelchen Anderungen unterliegt, wird die aktualisierte Version
ohne weitere Hinweise auf der ASRock-Webseite zur Verfiigung gestellt. Sollten Sie technische
Hilfe in Bezug auf dieses Motherboard bendtigen, erhalten Sie auf unserer Webseite spezifischen
Informationen iiber das von Ihnen verwendete Modell. Auch finden Sie eine aktuelle Liste
unterstiitzter VGA-Karten und Prozessoren auf der ASRock-Webseite. ASRock-Webseite
http://www.asrock.com.

Q Da die technischen Daten des Motherboards sowie die BIOS-Software aktualisiert werden

1.1 Lieferumfang

.

.

.

ASRock H670 PG Riptide-Motherboard (ATX-Formfaktor)
ASRock H670 PG Riptide-Schnellinstallationsanleitung
ASRock H670 PG Riptide-Support-CD

2 x Serial-ATA- (SATA) Datenkabel (optional)

4 x Schrauben fiir M.2-Sockel (optional)

1 x Abstandhalter fiir M.2-Sockel (optional)

1 x E/A-Blendenabschirmung
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1.2 Technische Daten

Plattform

Prozessor

Chipsatz

Speicher

Erweiterungs-
steckplatz

Grafikkarte

ATX-Formfaktor

Feststoffkondensator-Design

Unterstiitzt Intel” Core™-Prozessoren der 12. Gen. (LGA1700)
9-Leistungsphasendesign

Unterstiitzt Intel” Hybrid-Technologie

Unterstiitzt Intel® Turbo Boost Max Technology 3.0

Intel® H670

Dualkanal-DDR4-Speichertechnologie

4 x DDR4-DIMM-Steckplitze

Unterstiitzt ungepufferten DDR4-Non-ECC-Speicher bis
0000+(OC)*

* Unterstiitzt nativ DDR4 3200.
* Weitere Informationen finden Sie in der Speicherkompatibilitatsliste
auf der ASRock-Webseite. (http://www.asrock.com/)

Unterstiitzt ECC-UDIMM-Speichermodule (Betrieb im non-ECC-
Modus)

Systemspeicher, max. Kapazitit: 128GB

Unterstiitzt Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 2.0

2 x PCle-x16-Steckplitze (PCIE1/PCIE3: einzeln bei Gen5x16
(PCIE1); doppelt bei Gen5x16 (PCIE1) / Gen4x4 (PCIE3))*

* Unterstiitzt NVMe-SSD als Bootplatte

3 x PCle-Gen3x1-Steckplitze

Unterstiitzt AMD CrossFire™

1 x M.2-Sockel (Key E), unterstiitzt Typ-2230-WLAN-/-BT-PCle-
WLAN-Modul und Intel” CNVi (WLAN/BT integriert)

Integrierte Intel” UHD Graphics-Visualisierung und VGA-
Ausginge kénnen nur mit Prozessoren unterstiitzt werden, die
GPU-integriert sind.

Intel® X°-Grafikarchitektur (12. Gen.)
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Dualer Grafikkartenausgang: Unterstiitzt HDMI- und
DisplayPort 1.4-Ports durch unabhéngige Monitor-Controller
Unterstiitzt HDMI 2.1 TMDS, kompatibel mit max. Aufldsung bis
4K x 2K (4096 x 2160) bei 60 Hz

Unterstiitzt DisplayPort 1.4 mit DSC (komprimiert), max.
Auflosung bis 8K (7680 x 4320) bei 60Hz / 5K (5120 x 3200) bei
120 Hz

Unterstiitzt HDCP 2.3 mit HDMI 2.1 TMDS kompatibel und
DisplayPort-1.4-Ports

7.1-Kanal-HD-Audio (Realtek ALC897-Audiocodec)
Unterstiitzt Uberspannungsschutz
Nahimic Audio

Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s

Giga PHY Intel® 1219V

Unterstiitzt Wake-On-LAN

Unterstiitzt Schutz gegen Blitzschlag/elektrostatische Entladung
Unterstiitzt energieeffizientes Ethernet 802.3az

Unterstiitzt UEFI PXE

3 x Antennenmontagepunkte

1 x PS/2-Maus-/Tastaturanschluss

1 x HDMI-Port

1 x DisplayPort 1.4

1 x USB-3.2-Gen2-Type-A-Port (10 Gb/s) (ReDriver) (unterstiitzt
Schutz gegen elektrostatische Entladung)

1 x USB-3.2-Gen2-Type-C-Port (10 Gb/s) (ReDriver) (unterstiitzt
Schutz gegen elektrostatische Entladung)

4 x USB-3.2-Genl-Ports (unterstiitzt Schutz gegen elektrostatische
Entladung)

* USB3_2_3 sind die Lightning-Gaming-Ports.

2 x USB-2.0-Ports (unterstiitzt Schutz gegen elektrostatische
Entladung)

1 x RJ-45-LAN-Port mit LED (Aktivitat/Verbindung-LED und
Geschwindigkeit-LED)

1 x BIOS-Flashback-Taste

HD-Audioanschliisse: Line-in / Vorderer Lautsprecher / Mikrofon
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Speicher

RAID

Anschluss

« 4 x SATA-III-6,0-Gb/s-Anschliisse

+ 1 x Hyper-M.2-Sockel (M2_1, Key M), unterstiitzt Typ-2260/2280-

PCle-Gen4x4-Modus (64 Gb/s)*
+ 1x Hyper-M.2-Sockel (M2_2, Key M), unterstiitzt Typ-
2242/2260/2280-PCle-Gen4x4-Modus (64 Gb/s)*
+ 1x Hyper-M.2-Sockel (M2_3, Key M), unterstiitzt Typ-
2260/2280/22110-SATA-III-6,0-Gb/s- und PCle-Gen4x4-
(64 Gb/s) Modi**
* Unterstiitzt Intel® OptaneTM—Technologie (nur M2_2 und M2_3)
* Unterstiitzt Intel® Volume Management Device (VMD)
* Unterstiitzt NVMe-SSD als Bootplatte
* Unterstiitzt ASRock U.2-Kit

. Unterstiitzt RAID 0, RAID 1, RAID 5 und RAID 10 fiir SATA-
Speichergerite
« Unterstiitzt RAID 0, RAID 1 und RAID 5 fiir M.2-NVMe-

Speichergerite

« 1 x SPI-TPM-Stiftleiste
+ 1x Betrieb-LED- und Lautsprecher-Stiftleiste
« 1 x RGB-LED-Stiftleiste
* Unterstiitzt insgesamt bis zu 12 V/3 A, 36-W-LED-Streifen
+ 3 x Adressierbare-LED-Stiftleiste
* Unterstiitzen insgesamt bis zu 5 V/3 A, 15-W-LED-Streifen
+ 1 x CPU-Lifteranschluss (4-polig)
* Der CPU-Liifteranschluss unterstiitzt einen CPU-Liifter mit einer
maximalen Liifterleistung von 1 A (12 W).
+ 1x Anschluss fiir CPU-/Wasserpumpenliifter (4-polig)

(intelligente Liiftergeschwindigkeitssteuerung)

* Der CPU-/Wasserpumpenliifter unterstiitzt einen Wasserkiihlerlifter

mit einer maximalen Liifterleistung von 2 A (24 W).
4 x Anschlusse fiir Gehduse-/Wasserpumpenliifter (4-polig)
(intelligente Liiftergeschwindigkeitssteuerung)
* Der Gehiuse-/Wasserpumpenliifter unterstiitzt einen
Wasserkiihlerliifter mit einer maximalen Liifterleistung von 2 A
(24 W).
* CPU_FAN2/WP und CHA_FAN1~4/WP kénnen automatisch

erkennen, ob ein 3- oder 4-poliger Liifter verwendet wird.
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+ 1x24-poliger ATX-Netzanschluss

+ 1x8-poliger 12-V-Netzanschluss (hochdichter Netzanschluss)

+ 1x4-poliger 12-V-Netzanschluss (hochdichter Netzanschluss)

+ 1x Audioanschluss an Frontblende

+ 1 x Thunderbolt Erweiterungskartenanschluss (5-polig)
(unterstiitzt ASRock Thunderbolt 4 AIC-Karten)

. 1 x USB 2.0-Stiftleiste (unterstiitzt zwei USB 2.0-Ports)
(unterstiitzt Schutz gegen elektrostatische Entladung)

. 2x USB 3.2 Genl-Stiftleiste (unterstiitzt vier USB 3.2 Genl-
Ports) (ASMedia ASM1074-Hub) (unterstiitzt Schutz gegen
elektrostatische Entladung)

+ 1x USB-3.2-Gen2x2-Type-C-Stiftleiste an der Frontblende
(20 Gb/s) (unterstiitzt Schutz gegen elektrostatische Entladung)

BIOS- + AMI-UEFI-Legal-BIOS mit Unterstiitzung mehrsprachiger
Funktion grafischer Benutzerschnittstellen
« ACPI 6.0-konforme Aufweckereignisse
« SMBIOS 2.7-Unterstiitzung
« CPU-Core/Cache, CPU GT, DRAM, VCCIN AUX, +1,05
V PROC, +1,8 V PROC, +0,82 V PCH , +1,05 V PCH /

Mehrfachspannungsanpassung

Hardware- - Liftertachometer: CPU-, CPU-/Wasserpumpen-, Gehause-/
liberwachung Wasserpumpenliifter
- Lautloser Liifter (automatische Anpassung der
Gehiuseliiftergeschwindigkeit durch CPU-Temperatur): CPU-,
CPU-/Wasserpumpen-, Gehduse-/Wasserpumpenliifter
+ Mehrfachgeschwindigkeitssteuerung: CPU-, CPU-/
Wasserpumpen-, Gehduse-/Wasserpumpenliifter
+ Spannungsiiberwachung: CPU Vcore, PCH, DRAM, VCCIN AUX,
+1,05 V PROC, +1,8 V PROC, +0,82 V PCH, +12 V, +5V, +3,3 V

Betriebs- « Microsoft® Windows® 10 64 Bit / 11 64 Bit
system

Zertifizierun- - FCC,CE
gen + ErP/EuP ready (ErP/EuP ready-Netzteil erforderlich)
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* Detaillierte Produktinformationen finden Sie auf unserer Webseite: http://www.asrock.com

A

Bitte beachten Sie, dass mit einer Ubertaktung, zu der die Anp g von BIOS-Einstell
die Anwendung der Untied Overclocking Technology oder die Nutzung von
Ubertaktungswerkzeugen von Drittanbietern zéhlen, bestimmte Risiken verbunden sind. Eine
Ubertaktung kann sich auf die Stabilitiit Thres Systems auswirken und sogar Komponenten und
Geriite Ihres Systems beschiidigen. Sie sollte auf eigene Gefahr und eigene Kosten durchgefiihrt
werden. Wir iibernehmen keine Verantwortung fiir mogliche Schéden, die durch eine
Ubertaktung verursacht wurden.
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1.3 Jumpereinstellung

Die Abbildung zeigt, wie die Jumper eingestellt werden. Wenn die Jumper-Kappe auf den
Kontakten angebracht ist, ist der Jumper , kurzgeschlossen®. Wenn keine Jumper-Kappe auf

den Kontakten angebracht ist, ist der Jumper ,,offen®

W @

Short Open

CMOS-léschen-Jumper

(CLRMOSI)

2-poliger Jumper
(siehe S. 1, Nr. 22) POt P

CLRMOSI erméglicht Ihnen die Loéschung der Daten im CMOS. Zum Loschen und
Riicksetzen der Systemparameter auf die Standardeinrichtung schalten Sie den Computer
bitte ab und ziehen das Netzkabel aus der Steckdose. Warten Sie 15 Sekunde, schliefien

Sie dann die Kontakte an CLRMOSI 5 Sekunden lang mit einer Jumper-Kappe kurz.
Loschen Sie den CMOS jedoch nicht direkt nach der BIOS-Aktualisierung. Falls Sie den
CMOS direkt nach Abschluss der BIOS-Aktualisierung 16schen miissen, starten Sie das
System zunéchst; fahren Sie es dann vor der CMOS-L6schung herunter. Bitte beachten Sie,
dass Kennwort, Datum, Zeit und Benutzerstandardprofil nur geléscht werden, wenn die
CMOS-Batterie entfernt wird. Bitte denken Sie daran, die Jumper-Kappe nach der CMOS-
Loschung zu entfernen.
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1.4 Integrierte Stiftleisten und Anschliisse

Integrierte Stiftleisten und Anschliisse sind KEINE Jumper. Bringen Sie KEINE Jumper-Kappen
an diesen Stiftleisten und Anschliissen an. Durch Anbringen von Jumper-Kappen an diesen
Stiftleisten und Anschliissen konnen Sie das Motherboard dauerhaft beschidigen.

Systemblende-Stiftleiste
(9-polig, PANEL1)
(siehe S. 1, Nr. 19)

PLED+

PLED-

PWRBTN#
GND

GND
RESET#

HDLED-
HDLED+

PWRBTN (Ein-/Austaste):

Verbinden Sie Ein-/Austaste,
Reset-Taste und
Systemstatusanzeige am Gehéuse
entsprechend der nachstehenden
Pinbelegung mit dieser Stiftleiste.
Beachten Sie vor AnschliefSen der
Kabel die positiven und negativen
Kontakte.

Mit der Ein-/Austaste an der Frontblende des Gehdiuses verbinden. Sie konnen die Abschaltung
Ihres Systems iiber die Ein-/Austaste konfigurieren.

RESET (Reset-Taste):
Mit der Reset-Taste an der Frontblende des Gehduses verbinden. Starten Sie den Computer
iiber die Reset-Taste neu, wenn er abstiirzt oder sich nicht normal neu starten ldsst.

PLED (Systembetriebs-LED):

Mit der Betriebsstatusanzeige an der Frontblende des Gehduses verbinden. Die LED leuchtet,
wenn das System liuft. Die LED blinkt, wenn sich das System im S1/S3-Ruhezustand befindet.
Die LED ist aus, wenn sich das System im S4-Ruhezustand befindet oder ausgeschaltet ist (S5).

HDLED (Festplattenaktivitits-LED):
Mit der Festplattenaktivitits-LED an der Frontblende des Gehduses verbinden. Die LED
leuchtet, wenn die Festplatte Daten liest oder schreibt.

Das Design der Frontblende kann je nach Gehdiuse variieren. Ein Frontblendenmodul
besteht hauptsichlich aus Ein-/Austaste, Reset-Taste, Betrieb-LED, Festplattenaktivitdit-LED,
Lautsprecher etc. Stellen Sie beim Anschliefien Ihres Frontblendenmoduls an diese Stiftleiste
sicher, dass Kabel- und Pinbelegung richtig abgestimmt sind.

Betrieb-LED- und
Lautsprecher-Stiftleiste
(7-polig, SPK_PLED1)
(siehe S. 1, Nr. 20)

SPEAKER Bitte verbinden Sie die Betrieb-
DUMMY .
BUMMY LED des Gehéuses und den
5V | Gehéuselautsprecher mit dieser
Stiftleiste.
1
PLED+|
PLED+
PLED-
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Serial-ATA-III- N = Diese vier SATA-III-Anschliisse
Anschliisse g |- |- g unterstiitzen SATA-Datenkabel
Winkel rechts: & 1=l &S fiir interne Speichergerite mit
(SATA3_0: P —— einer Dateniibertragungsgeschwin
siehe S. 1, Nr. 17) (obere) S("I |- |- 2' digkeit bis 6,0 Gb/s.

(SATA3_1: = LY &

siehe S. 1, Nr. 17) (untere)

(SATA3_2:

siehe S. 1, Nr. 16) (obere)

(SATA3_3:

siehe S. 1, Nr. 16) (untere)

USB 2.0-Stiftleiste Use_PwR Es gibt eine USB-2.0-Stiftleiste an

(9-polig, USB_2_3)
(siehe S. 1, Nr. 23)

p-
USB_PWR

diesem Motherboard. Diese USB
2.0-Stiftleiste unterstiitzt zwei

Ports.

USB 3.2 Genl1-Stiftleisten
Vertikal:

(19-polig, USB3_6_7)
(siehe S. 1, Nr. 12)

Winkel rechts:
(19-polig, USB3_4_5)
(siehe S. 1, Nr. 15)

Vbus
IntA_PA_SSRX-
INtA_PA_SSRX+
GND
IntA_PA_SSTX-
IntA_PA_SSTX+
GND
IntA_PA_D-
IntA_PA_D+

IntA_PB_D-
GND
IntA_PB_SSTX+
IntA_PB_SSTX-
GND
IntA_PB_SSRX+
IntA_PB_SSRX-
Vbus

1
1
Dummy IntA_PA_D+
IntA_PB_D+ IntA_PA_D-

Vbus
IntA_PB_SSRX-
IntA_PB_SSRX+
GND
IntA_PB_SSTX-
IntA_PB_SSTX+
GND
IntA_PB_D-
IntA_PB_D+
Dummy

GND

IntA_PA_SSTX+

INtA_PA_SSTX-
GND

IntA_PA_SSRX+

IntA_PA_SSRX-
Vbus

Es gibt zwei Stiftleisten an diesem
Motherboard. Jede USB 3.2
Genl-Stiftleiste kann zwei Ports

unterstiitzen.

Type-C-USB-3.2 Gen2x2-

Stiftleiste fiir die Frontblende

(20-polig, F_USB32_TC_1)
(siehe S. 1, Nr. 14)

USB Type-C Cable

Es gibt eine Type-C-USB-3.2
Gen2x2-Stiftleiste fur die
Frontblende an diesem
Motherboard. Diese Stiftleiste
dient dem Anschluss eines USB-
3.2 Gen2x2-Moduls fiir zusitzliche
USB-3.2 Gen2x2-Ports.
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Audiostiftleiste
Frontblende

(9-polig, HD_AUDIO1)
(siehe S. 1, Nr. 26)

)

unserer Anleitung und der Anleitung zum Gehduse.

D
PRESENCE#
MIC_RET

OUT_RET

Diese Stiftleiste dient dem
Anschlielen von Audiogeriten an
der Frontblende.

1. High Definition Audio unterstiitzt Anschlusserkennung, der Draht am Gehduse muss dazu
jedoch HDA unterstiitzt. Bitte befolgen Sie zum Installieren Ihres Systems die Anweisungen in

2. Bei Nutzung eines AC’97-Audiopanels dieses bitte anhand folgender Schritte an der
Audiostiftleiste der Frontblende installieren:
A. Mic_IN (Mikrofon) mit MIC2_L verbinden.
B. Audio_R (RIN) mit OUT2_R und Audio_L (LIN) mit OUT2_L verbinden.
C. Erde (GND) mit Erde (GND) verbinden.
D. MIC_RET und OUT_RET sind nur fiir das HD-Audiopanel vorgesehen. Sie miissen sie
nicht fiir das AC97-Audiopanel verbinden.
E. Rufen Sie zum Aktivieren des vorderen Mikrofons das ,,FrontMic (Vorderes Mikrofon)“-
Register in der Realtek-Systemsteuerung auf und passen ,Recording Volume
(Aufnahmelautstirke)“ an.

Gehduse-/Wasserpumpen-
Lifteranschlusse

4-polig, CHA_FAN1/WP)
siehe S. 1, Nr. 13)

4-polig, CHA_FAN2/WP)
siehe S. 1, Nr. 28)

4-polig, CHA_FAN3/WP)
siehe S. 1, Nr. 10)

4-polig, CHA_FAN4/WP)
siehe S. 1, Nr. 18)

A~ N N~ N~~~

4 3 2 1

FAN_SPEED_CONTROL
CHA_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE
GND

Dieses Motherboard bietet

vier 4-polige Wasserkiihlung-
Gehiuseliifteranschliisse Falls
Sie einen 3-poligen Gehduse-
Wasserkiihlerliifter anschliefen
mochten, verbinden Sie ihn bitte
mit Kontakt 1 bis 3.

CPU-Liifteranschluss
(4-polig, CPU_FAN1)
(siehe S. 1, Nr. 3)

FAN_SPEED_CONTROL
CPU_FAN_SPEED
+12V
GND

12 34

Dieses Motherboard bietet einen
4-poligen CPU-Liifteranschluss
(lautloser Liifter). Falls Sie einen
3-poligen CPU-Liifter anschlieflen
mochten, verbinden Sie ihn bitte
mit Kontakt 1 bis 3.
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CPU-/Wasserpumpen- 43 21
Lifteranschluss

(4-polig, CPU_FAN2/WP)
(siehe S. 1, Nr. 6) i <rED oRoL

Dieses Motherboard bietet einen
4-poligen Wasserkiithlung-CPU-
Liifteranschluss. Falls Sie einen
3-poligen CPU-Wasserkiihlerliifter
anschlieffen mochten, verbinden
Sie ihn bitte mit Kontakt 1 bis 3.

ATX-Netzanschluss
(24-polig, ATXPWRI1)
(siehe S. 1, Nr. 11)

Dieses Motherboard bietet einen
24-poligen ATX-Netzanschluss.
Bitte schlieflen Sie es zur Nutzung
eines 20-poligen ATX-Netzteils
entlang Kontakt 1 und Kontakt 13

an.

ATX-12-V-Netzanschluss 8 5

(8-polig, ATX12V1) URRY,
(siehe S. 1, Nr. 1) NN

Dieses Motherboard bietet
einen 8-poligen ATX-12-V-
Netzanschluss. Bitte schlieflen Sie
es zur Nutzung eines 4-poligen
ATX-Netzteils entlang Kontakt 1
und Kontakt 5 an.

*Warnung: Bitte stellen Sie
sicher, dass das Stromkabel
der CPU und nicht das der
Grafikkarte angeschlossen

ist. Schliefen Sie das PCle-
Stromkabel nicht an diesen

Anschluss an.

ATX-12-V-Netzanschluss —
(4-polig, ATX12V?2) D U

(siehe S. 1, Nr. 2) G D

An diesen Anschluss schliefen Sie
ein ATX-12 V-Netzteil an.

*Der Netzteilstecker passt nur

in einer Richtung in diesen
Anschluss.

*Anschluss eines 4-poligen ATX-
12-V-Kabels an ATX12V?2 ist
optional.

Zur erweiterten Ubertaktung
sollten Sie diesen Anschluss
gemeinsam mit ATX12V1

verwenden.
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SPI-TPM-Stiftleiste
(13-polig, SPL_TPM_J1)
(siehe S. 1, Nr. 21)

SPI_DQ3
SPI_PWR
Dummy

CLK
SPI_MOSI

RST#
|TﬁM7NRQ

O[O[O]

OlO]O]O
[e](e][e][e](e][e]

I
| SPI_TPM_CS#
GND
RSMRST#

Dieser Anschluss unterstiitzt das
SPI Trusted Platform Module-
(TPM) System, das Schliissel,
digitale Zertifikate, Kennworter
und Daten sicher aufbewahren
kann. Ein TPM-System hilft
zudem bei der Starkung der
Netzwerksicherheit, schiitzt
digitale Identititen und
gewihrleistet die
Plattformintegritit.

Thunderbolt-
Erweiterungskarten-
anschluss

(5-polig, TB1)
(siehe S. 1, Nr. 27)

Bitte verbinden Sie eine
Thunderbolt™-Erweiterungskarte
iiber das GPIO-Kabel mit diesem
Anschluss.

*Bitte installieren Sie die
Thunderbolt™ -AIC-Karte am
PCIE3 (Standardsteckplatz).

RGB-LED-Stiftleiste
(4-polig, RGB_LED1)
(siehe S. 1, Nr. 24)

1
+12VvG R B

Diese RGB-Stiftleiste dient dem
Anschlieflen eines RGB-LED-
Erweiterungskabels, das dem
Nutzer die Auswahl zwischen
verschiedenen LED-Lichteffekten
ermdglicht.

Achtung: Installieren Sie das
RGB-LED-Kabel niemals falsch
herum; andernfalls konnte das
Kabel beschadigt werden.
*Weitere Anweisungen zu dieser
Stiftleiste finden Sie auf Seite 40.
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Adressierbare-LED-
Stiftleisten

(3-polig, ADDR_LED1)
(siehe S. 1, Nr. 25)

3-polig, ADDR_LED2)
siehe S. 1, Nr. 8)
3-polig, ADDR_LED3)
siehe S. 1, Nr. 7)

1
GND
DO_ADDR

VOUT

GND

DO_ADDR
vouT

Diese Stiftleiste dient der
Verbindung des Adressierbare-
LED-Verldngerungskabels, womit
Nutzer zwischen verschiedenen
LED-Lichteffekten wéhlen
konnen.

Achtung: Installieren Sie

das Adressierbare-LED-

Kabel niemals falsch herum;
andernfalls konnte das Kabel
beschédigt werden.

*Weitere Anweisungen zu dieser
Stiftleiste finden Sie auf Seite 41.
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2.7 Intelligente Taste

Das Motherboard hat eine intelligente Taste: BIOS-Flashback-Taste erméglicht Nutzern die
Leerung des BIOS.

BIOS-Flashback-Taste e _ o BIOS-Flashback-Schalter
(BIOS_FB1) . ermoglicht Nutzern die Leerung
(siehe S. 3, Nr. 10) ° o des BIOS.

ASRocks BIOS-Flashback-Funktion ermdglicht Thnen die Aktualisierung des BIOS ohne Einschalten des
Systems, sogar ohne CPU.

Bitte beenden Sie vor Verwendung der BIOS-Flashback-Funktion dBitLocker und jegliche

A Verschliisselung oder Sicherheitsfunktion, die von TPM abhingig ist. Stellen Sie sicher,
dass Sie den Wiederherstellungsschliissel bereits gespeichert und gesichert haben. Falls der
Wiederherstellungsschliissel bei aktiver Verschliisselung verlorengeht, bleiben die Daten verschliisselt
und das System kann nicht in das Betriebssystem hochfahren. Sie sollten fTPM vor Aktualisierung
des BIOS deaktivieren. Andernfalls kann ein unvorhersehbarer Fehler auftreten.

Befolgen Sie zur Verwendung der USB-BIOS-Flashback-Funktion die nachstehenden Schritte.

1. Laden Sie die aktuellste BIOS-Datei von der ASRock-Webseite herunter: http://www.asrock.com.
2. Kopieren Sie die BIOS-Datei auf Thr USB-Flash-Laufwerk. Stellen Sie sicher, dass das Dateisystem Ihres
USB-Flash-Laufwerks FAT32 ist.
3. Entpacken Sie die BIOS-Datei aus der ZIP-Datei.
4. Benennen Sie die Datei in ,,creative.rom” um und speichern Sie sie im Stammverzeichnis von X: USB-
Flash-Laufwerk.
5. Verbinden Sie den 24-poligen Stromanschluss mit dem Motherboard. Schalten Sie dann den
Netzschalter des Netzteils ein.
* Sie miissen das System nicht einschalten.
6. Schlieflen Sie dann Ihr USB-Laufwerk am USB-BIOS-Flashback-Port an.
7. Driicken Sie die BIOS-Flashback-Taste etwa drei Sekunden lang. Anschlielend beginnt die LED zu
blinken.
8. Warten Sie, bis die LED aufhort, zu blinken; dies zeigt an, dass das BIOS-Flashing abgeschlossen ist.
*Falls die LED dauerhaft griin leuchtet, bedeutet dies, dass der BIOS-Flashback nicht richtig
funktioniert. Achten Sie darauf, dass das USB-Laufwerk an den USB-BIOS-Flashback-Port
angeschlossen ist.
**Falls die LED {iberhaupt nicht aufleuchtet, trennen Sie bitte die Stromversrogung vom System
und entfernen/trennen Sie die CMOS-Batterie mehrere Minuten vom Motherboard. Schlief3en Sie
Stromversorgung und Batterie wieder an und versuchen Sie es erneut.

Il

e
cee

—]
—)

USB-BIOS-Flashback-Port
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1 Introduction

Nous vous remercions d’avoir acheté cette carte mére ASRock H670 PG Riptide, une carte
mere fiable fabriquée conformément au contréle de qualité rigoureux et constant appliqué
par ASRock. Fidele a son engagement de qualité et de durabilité, ASRock vous garantit une

carte mére de conception robuste aux performances élevées.

Les spécifications de la carte mére et du logiciel BIOS pouvant étre mises a jour, le contenu
de ce document est soumis a modification sans préavis. En cas de modifications du présent

document, la version mise a jour sera disponible sur le site Internet ASRock sans notification
préalable. Si vous avez besoin d'une assistance technique pour votre carte mére, veuillez visiter
notre site Internet pour plus de détails sur le modéle que vous utilisez. La liste la plus récente
des cartes VGA et des processeurs pris en charge est également disponible sur le site Internet de

ASRock. Site Internet ASRock http://www.asrock.com.

1.1 Contenu de I'emballage

« Carte mére ASRock H670 PG Riptide (facteur de forme ATX)
+ Guide d’installation rapide ASRock H670 PG Riptide

+ CD dassistance ASRock H670 PG Riptide

+ 2 x cébles de données Serial ATA (SATA) (Optionnel)

4 xvis pour sockets M.2 (Optionnel)

+ 1 x Entretoise pour socket M.2 (Optionnel)

+ 1x panneau de protection E/S
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1.2 Spécifications

Plateforme

Processeur

Chipset

Mémoire

Fente
d’expansion

Graphiques
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« Facteur de forme ATX

+ Conception a condensateurs solides

« Prend en charge les processeurs 12°™ génération Intel® Core™
(LGA1700)

+ Alimentation a 9 phases

+ Prend en charge Intel® Hybrid Technology

+ Prend en charge la technologie Intel® Turbo Boost Max 3.0
+ Intel* H670

+ Technologie mémoire double canal DDR4
+ 4x fentes DIMM DDR4
+ Prend en charge les mémoires sans tampon non ECC DDR4
jusqua 0000+(OC)*
* Prend en charge la DDR4 3200 de fagon native.
* Veuillez consulter la liste de prise en charge des mémoires sur le site
Web d'ASRock pour de plus amples informations.
(http://www.asrock.com/)
«+ Prend en charge les modules mémoire UDIMM ECC (fonctionne
en mode non-ECC)
« Capacité max. de la mémoire systeme : 128GB
+ Prend en charge Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 2.0

« 2 x fentes PCle x16 (PCIE1/PCIE3: simple en mode Gen5x16
(PCIE1), double & Gen5x16 (PCIE1) / Gen4x4 (PCIE3))*
* Prend en charge les SSD NVMe comme disques de démarrage
+ 3 x fentes PCle Gen3x1
« Prend en charge AMD CrossFire™
+ 1xsocket M.2 (Touche E), prend en charge les emplacements
modules WiFi/BT type 2230, WiFi PCle et Intel* CNVi (WiFi/BT

intégré)

« La technologie Intel* UHD Graphics Built-in Visuals et les sorties
VGA sont uniquement prises en charge par les processeurs
intégrant un contréleur graphique.

« Architecture graphique Intel® X (Gen 12)
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+ Double sortie graphique : Prend en charge les ports HDMI et
DisplayPort 1.4 via controleurs d’affichage indépendants

+ Prend en charge HDMI 2.1 TMDS, Compatible avec une résolution
max. jusqua 4K x 2K (4096x2160) @ 60 Hz

+ Prend en charge DisplayPort 1.4 avec DSC (compressé), Résolution
max. jusqua 8K (7680x4320) @ 60Hz / 5K (5120x3200) @ 120Hz

+ Prend en charge HDCP 2.3, Compatible avec HDMI 2.1 TMDS et
ports DisplayPort 1.4

Audio + Audio 7.1 CH HD (Codec audio Realtek ALC897)
+ Prend en charge la protection contre les surtensions
+ Audio Nahimic

Réseau + Gigabit LAN 10/100/1000 Mo/s
+ Giga PHY Intel® 1219V
+ Prend en charge la fonction Wake-On-LAN
+ Prend en charge la protection contre la foudre/les décharges
électrostatiques
+ Prend en charge la fonction déconomie dénergie Ethernet 802.3az
+ Prend en charge UEFI PXE

Connectique - 3x points de montage d'antenne
du panneau + 1x port souris/clavier PS/2
arriére + 1x port HDMI
+ 1x DisplayPort 1.4
« 1xport USB 3.2 Gen2 Type A (10 Go/s) (ReDriver) (Protection
contre les décharges électrostatiques)
+ 1xport USB 3.2 Gen2 Type C (10 Go/s) (ReDriver) (Protection
contre les décharges électrostatiques)
+ 4x ports USB 3.2 Gen1 (Protection contre les décharges
électrostatiques)
* USB3_2_3 sont les ports de jeu Lightning.
+ 2 x ports USB 2.0 (Protection contre les décharges électrostatiques)
+ 1xportRJ-45 LAN avec LED (LED ACT/LIEN et LED VITESSE)
+ 1 x Bouton BIOS Flashback
+ Connecteurs jack audio HD : Entrée ligne / haut-parleur avant /

microphone
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Stockage

RAID

Connecteur

+ 4x connecteur SATA3 6,0 Go/s
+ 1x Socket Hyper M.2 (M2_1, Key M), supporte le mode PCle
Gen4x4 (64 Gb/s) de type 2260/2280*
+ 1x Socket Hyper M.2 (M2_2, Key M), supporte le mode PCle
Gen4x4 (64 Gb/s) de type 2242/2260/2280*
+ 1x Socket Hyper M.2 (M2_3, Key M), supporte le mode PCle
Gen4x4 (64 Gb/s) de type 2260/2280/22110 SATA3 6,0 Go/s*
* Prend en charge la technologie Intel® Optane™ (M2_2 et M2_3
uniquement)
* Prend en charge Intel® Volume Management Device (VMD)
* Prend en charge les SSD NVMe comme disques de démarrage
* Prend en charge le kit ASRock U.2

+ Prend en charge RAID 0, RAID 1, RAID 5 et RAID 10 pour les
périphériques de stockage SATA

+ Supporte RAID 0, RAID 1 et RAID 5 pour les périphériques de
stockage M.2 NVMe

+ 1xembase SPI TPM
+ 1xprise DEL d’alimentation et haut-parleur
+ 1xembase LED RVB
* Prend en charge les rubans DEL jusqu'a 12 V/3 A, 36 W au total
+ 3 x embases LED adressables
* Prend en charge les rubans LED jusqu'a 5 V/3 A, 15 W au total
+ 1 x connecteur pour ventilateur de CPU (4 broches)
* Le connecteur pour ventilateur de CPU prend en charge un
ventilateur de CPU d'une puissance maximale de 1 A (12 W).
1 x connecteur pour ventilateur de processeur /pompe a eau
(4 broches) (controle de vitesse de ventilateur intelligent)
* Le ventilateur de processeur /pompe a eau prend en charge un
ventilateur de refroidisseur d'eau d'une puissance maximale de 2 A
(24 W).
+ 4 x connecteurs pour ventilateur de chéssis /pompe a eau

(4 broches) (contréle de vitesse de ventilateur intelligent)

* Le ventilateur de chéssis /pompe a eau prend en charge un ventilateur

de refroidisseur d'eau d'une puissance maximale de 2 A (24 W).
* CPU_FAN2/WP et CHA_FAN1~4/WP peuvent détecter

automatiquement si un ventilateur 3 broches ou 4 broches est utilisé.
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1 x connecteur dalimentation ATX 24 broches

« 1 x connecteur d’alimentation 12 V 8 broches (connecteur
d’alimentation haute densité)

« 1 x connecteur d’alimentation 12 V 4 broches (connecteur
d’alimentation haute densité)

1 x connecteur audio panneau frontal

+ 1x connecteur Thunderbolt AIC (5 broches) (Prise en charge de la
carte ASRock Thunderbolt 4 AIC)

+ 1xembase USB 2.0 (2 ports USB 2.0 pris en charge) (Protection
contre les décharges électrostatiques)

+ 2xembase USB 3.2 Genl (4 ports USB 3.2 Genl pris en charge)
(concentrateur ASMedia ASM1074) (Protection contre les
décharges électrostatiques)

+ 1xembase USB 3.2 Gen2x2 Type C sur panneau avant (20 Go/s)
(Protection contre les décharges électrostatiques)

Caractéris- « BIOS UEFI AMI avec prise en charge d’interface graphique
tiques du multilingue
BIOS + Compatible ACPI 6.0 Wake Up Events

+ Compatible SMBIOS 2.7
+ Réglage de la tension CPU Core/Cache, GT, DRAM, VCCIN AUX,
+1,05V PROC, +1,8V PROC, +0,82V PCH,, +1,05V PCH

Surveillance + Tachymetre de ventilateur : Ventilateurs de CPU, CPU /pompe a
du matériel eau, chassis /pompe a eau
+ Ventilateur silencieux (réglage automatique de la vitesse du
ventilateur du chéssis d’apres la température du CPU) :
Ventilateurs de CPU, CPU /pompe a eau, chassis /pompe a eau
« Controle simultané des vitesses du ventilateur : Ventilateurs de
CPU, CPU /pompe a eau, chassis /pompe a eau
« Surveillance de la tension d’alimentation : CPU Vcore, PCH,
DRAM, VCCIN AUX, +1,05V PROC, +1,8V PROC, +0,82V PCH,
+12V, +5V, +3,3V

Systéme + Microsoft® Windows® 10 64-bit / 11 64-bit
d’exploitation

Certifications - FCC,CE
+ ErP/EuP Ready (alimentation ErP/EuP ready requise)
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* pour des informations détaillées de nos produits, veuillez visiter notre site : http://www.asrock.com

A

Il est important de signaler que loverclocking présente certains risques, incluant des
modifications du BIOS, lapplication dune technologie doverclocking déliée et l'utilisation
doutils doverclocking développés par des tiers. La stabilité de votre systéme peut étre affectée
par ces pratiques, voire provoquer des dommages aux composants et aux périphériques du
systéme. Loverclocking se fait a vos risques et périls. Nous ne pourrons en aucun cas étre tenus
pour responsables des dommages éventuels provoqués par loverclocking.



H670 PG Riptide

1.3 Configuration des cavaliers (jumpers)

Lillustration ci-dessous vous renseigne sur la configuration des cavaliers (jumpers). Lorsque
le capuchon du cavalier est installé sur les broches, le cavalier est « court-circuité ». Si le

capuchon du cavalier nest pas installé sur les broches, le cavalier est « ouvert ».

% W

Short Open

Cavalier Clear CMOS

(CLRMOSI)

Cavalier (jumper) a
(voir p.1, No. 22) Jump

2 broches

CLRMOSI vous permet deffacer les donnés de la CMOS. Pour effacer les parameétres du
systeme et rétablir les valeurs par défaut, veuillez éteindre votre ordinateur et débrancher
son cordon d’alimentation. Patientez 15 secondes, puis utilisez un capuchon de cavalier
pour court-circuiter les broches sur CLRMOS1 pendant 5 secondes. Toutefois, neftacez
pas la CMOS immédiatement apres avoir mis a jour le BIOS. Si vous avez besoin deffacer
les données CMOS apres une mise a jour du BIOS, vous devez tout d'abord redémarrer le
systeme, puis léteindre avant de procéder a leffacement de la CMOS. Veuillez noter que les
parametres mot de passe, date, heure et profil de I'utilisateur seront uniquement eftacés en
cas de retrait de la pile de la CMOS. N'oubliez pas de retirer le capuchon du cavalier une
fois les données CMOS effacées.
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1.4 Embases et connecteurs de la carte mere

de capuchons de cavaliers sur ces embases ou connecteurs. Placer un capuchon de cavalier sur

f Les embases et connecteurs situés sur la carte NE SONT PAS des cavaliers. Ne placez JAMAIS

ces embases ou connecteurs endommagera irrémédiablement votre carte mére.

Embase du panneau
systéme

(PANNEAUTI a 9 broches)
(voir p.1, No. 19)

Branchez le bouton de mise
en marche, le bouton de
réinitialisation et le témoin d¥état

du systeme présents sur le chassis

sur cette embase en respectant la

HDLED-
HDLED+

configuration des broches illustrée
ci-dessous. Repérez les broches
positive et négative avant de

brancher les cébles.

PWRBTN (bouton dalimentation) :
pour brancher le bouton dalimentation du panneau frontal du chassis. Vous pouvez configurer
la fagon dont votre systéme doit sarréter a laide du bouton d'alimentation.

RESET (bouton de réinitialisation) :
pour brancher le bouton de réinitialisation du panneau frontal du chassis. Appuyez
sur le bouton de réinitialisation pour redémarrer lordinateur en cas de plantage ou de

dysfonctionnement au démarrage.

PLED (LED dalimentation du systéme) :

pour brancher le témoin détat de lalimentation du panneau frontal du chassis. Le LED est
allumé lorsque le systéme fonctionne. Le LED clignote lorsque le systéme se trouve en mode
veille S1/S3. Le LED est éteint lorsque le systéme se trouve en mode veille S4 ou hors tension (S5).

HDLED (LED dactivité du disque dur) :
pour brancher le témoin LED dactivité du disque dur du panneau frontal du chassis. Le LED
est allumé lorsque le disque dur lit ou écrit des données.

La conception du panneau frontal peut varier en fonction du chassis. Un module de panneau
frontal est principalement composé d'un bouton d'alimentation, d'un bouton de réinitialisation,
d'un témoin LED dalimentation, d'un témoin LED dactivité du disque dur, d'un haut-parleur
etc. Lorsque vous reliez le module du panneau frontal de votre chassis sur cette embase, veillez
a parfaitement faire correspondre les fils et les broches.

et haut-parleur
(SPK_PLEDI1 a 7 broches)
(voir p.1, No. 20)

Prise DEL d’alimentation SPEAKER Veuillez brancher la DEL
DUMMY
DUMMY d'alimentation du chassis et le
+5V -
v | haut-parleur du chassis sur ce
Q connecteur.
1 O .
|
PLED+
PLED+
PLED-
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Connecteurs Serial ATA3

Angle droit :
(SATA3_0:

voir p.1, No. 17) (Supérieur)

(SATA3_1:

voir p.1, No. 17) (Inférieur)

(SATA3_2:

voir p.1, No. 16) (Supérieur)

(SATA3_3:

voir p.1, No. 16) (Inférieur)

I
I

SATA3_2
SATA3_3

SATA3_0
SATA3_1

Ces quatre connecteurs SATA3
sont compatibles avec les cables de
données SATA pour les appareils
de stockage internes avec un taux
de transfert maximal de 6,0 Go/s.

Embase USB 2.0
(USB_2_3 a9 broches)
(voir p.1, No. 23)

USB_PWR
B

p-
USB_PWR

Cette carte mere comprend une
embase USB 2.0. Cette embase
USB 2.0 peut prendre en charge
deux ports.

Embases USB 3.2 Genl
Vertical:

(USB3_6_7 a 19 broches)
(voir p.1, No. 12)

Angle droit :
(USB3_4_5 a 19 broches)

(voir p.1, No. 15)

Vbus
Vbus IntA_PB_SSRX-
IntA_PA_SSRX- IntA_PB_SSRX+
IntA_PA_SSRxX+ GND
GND IntA_PB_SSTX-
IntA_PA_SSTX- IntA_PB_SSTX+
IntA_PA_SSTX+ GND
GND IntA_PB_D-
IntA_PA_D- IntA_PB_D+
IntA_PA_D+ Dummy
1
1
Dummy IntA_PA_D+
IntA_PB_D+ IntA_PA_D-
IntA_PB_D- GND
GND INtA_PA_SSTX+
IntA_PB_SSTX+ IntA_PA_SSTX-
IntA_PB_SSTX- GND
GND IntA_PA_SSRX+
IntA_PB_SSRX+ IntA_PA_SSRX-
IntA_PB_SSRX- Vbus
Vbus

Cette carte mere comprend deux
connecteurs. Chaque embase USB
3.2 Genl peut prendre en charge
deux ports.

Embase USB 3.2 Gen2x2

Type C sur panneau avant

(F_USB32_TC_1a
20 broches)
(voir p.1, No. 14)

USB Type-C Cable

Cette carte mere comprend
une embase USB 3.2 Gen2x2
Type C sur le panneau avant.
Cette embase sert a connecter
un module USB 3.2 Gen2x2
pour des ports USB 3.2 Gen2x2

supplémentaires.
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Embase audio du panneau GND
PRESe et
frontal ‘ ST
(HD_AUDIOL1 a9 broches) AT TS
(voir p.1, No. 26) 1‘ I |o|o ¢
‘ [ Tour2_t
J_SENSE
OouT2_R
MIC2_R
MIC2. L

Cette embase sert au branchement
des appareils audio au panneau
audio frontal.

Q 1. Laudio haute définition prend en charge la technologie Jack Sensing (détection de la fiche),

mais le panneau grillagé du chassis doit étre compatible avec la HDA pour fonctionner

correctement. Veuillez suivre les instructions figurant dans notre manuel et dans le manuel

du chassis pour installer votre systéme.

2. Sivous utilisez un panneau audio AC'97, veuillez le brancher sur lembase audio du panneau

frontal en procédant comme suit :
A. branchez Mic_IN (MIC) sur MIC2_L.

B. branchez Audio_R (RIN) sur OUT2_R et Audio_L (LIN) sur OUT2_L.
C. branchez la mise a terre (GND) sur mise a terre (GND).
D. MIC_RET et OUT_RET sont exclusivement réservés au panneau audio HD. Il est inutile

de les brancher avec le panneau audio AC’97.

E. Pour activer le micro frontal, sélectionnez longlet « FrontMic » du panneau de contréle

Realtek et réglez le paramétre « Volume denregistrement ».

Connecteurs du

ventilateur de chéssis/

pompe a eau

FAN_SPEED_CONTROL
(CHA_FANI/WP é CHA_FAN_SPEED
4 broches) FAN_VOLTAGE

GND
(voir p.1, No. 13)

(CHA_FAN2/WP &
4 broches)

(voir p.1, No. 28)
(CHA_FAN3/WP a
4 broches)

(voir p.1, No. 10)
(CHA_FAN4/WP a
4 broches)

(voir p.1, No. 18)

Cette carte meére est dotée

de quatre connecteurs pour
ventilateur de chéssis a
refroidissement par eau a

4 broches. Si vous envisagez

de connecter un ventilateur de
refroidisseur d'eau pour chassis a
3 broches, veuillez le brancher sur
la Broche 1-3.

FAN_SPEED_CONTROL
CPU_FAN_SPEED
du processeur +12v

GND
(CPU_FANT1 a 4 broches)
(voir p.1, No. 3)

Connecteur du ventilateur

12 3 4

Cette carte meére est dotée d’'un
connecteur pour ventilateur de
processeur (Quiet Fan) a

4 broches. Si vous envisagez

de connecter un ventilateur de
processeur a 3 broches, veuillez le
brancher sur la Broche 1-3.
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Connecteur pour
ventilateur de processeur /
pompe a eau
(CPU_FAN2/WP a

4 broches)

(voir p.1, No. 6)

4.3 21

GND
FAN_VOLTAGE
CPU_FAN_SPEED

FAN_SPEED_CONTROL

Cette carte meére est dotée d'un
connecteur pour ventilateur de
processeur a refroidissement par
eau a 4 broches. Si vous envisagez
de connecter un ventilateur

de refroidisseur d'eau pour
processeur a 3 broches, veuillez le
brancher sur la Broche 1-3.

Connecteur d’alimentation
ATX

(ATXPWRI a 24 broches)
(voir p.1, No. 11)

Cette carte meére est dotée d’'un
connecteur dalimentation ATX

a 24 broches. Pour utiliser une
alimentation ATX a 20 broches,
veuillez effectuer les branchements

sur la Broche 1 et la Broche 13.

Connecteur d’alimentation
ATX 12V

(ATX12V1 a 8 broches)
(voir p.1, No. 1)

Cette carte mére est dotée d’'un
connecteur d’alimentation ATX
12V a 8 broches. Pour utiliser une
alimentation ATX a 4 broches,
veuillez effectuer les branchements
sur la Broche 1 et la Broche 5.
*Avertissement : Veuillez vérifier
que le cable d'alimentation
connecté est pour 1'unité
centrale et non pour la carte
graphique. Ne branchez pas le
cable d'alimentation PCle sur ce
connecteur.

Connecteur d’alimentation
ATX 12V

(ATX12V2 a 4 broches)
(voir p.1, No. 2)

N
U

Veuillez connecter une source
d'alimentation ATX 12 V a ce
connecteur.
*La fiche d'alimentation électrique
s'adapte a ce connecteur dans un
seul sens.
Le branchement d'un céble ATX
12V a 4 broches a ATX12V2 est
optionnel.
Pour un surcadengage avancé,
nous conseillons d’utiliser ce
connecteur avec ATX12V1.
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Embase SPI TPM
(SPL_TPM_J1 4
13 broches)

(voir p.1, No. 21)

SPI_DQ3

SPI_PWR

Dummy
CLK
SPI_MOSI

RST#
|TﬁM7NRQ

Ce connecteur prend en charge
un module SPI TPM (Trusted
Platform Module - Module de
plateforme sécurisée), qui permet
de sauvegarder clés, certificats
numériques, mots de passe et
données en toute sécurité. Le
systeme TPM permet également
de renforcer la sécurité du
réseau, de protéger les identités
numériques et de préserver

lintégrité de la plateforme.

Connecteur Thunderbolt
AIC

(TBI a 5 broches)

(voir p.1, No. 27)

Veuillez connecter une carte
dextension Thunderbolt™ (AIC) a
ce connecteur via le cable GPIO.
*Veuillez installer la carte AIC
Thunderbolt™ sur la fente PCIE3
(fente par défaut).

Embase LED RVB
(RGB_LED1 a 4 broches)
(voir p.1, No. 24)

+12VvG R B

Cette embase RVB sert a connecter
le céble d'extension LED RVB qui
permet aux utilisateurs de choisir
parmi plusieurs effets lumineux
LED.

Attention : N'installez jamais le
cible LED RVB dans le mauvais
sens ; dans le cas contraire, le
cable peut étre endommaggé.
*Veuillez consulter la page 40 pour
des instructions supplémentaires

sur cette embase.
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Embases LED adressables
(ADDR_LEDI a 3 broches)
(voir p.1, No. 25)

ADDR_LED?2 a 3 broches)
voir p.1, No. 8)
ADDR_LED3 a 3 broches)
voir p.1, No. 7)

1
GND
DO_ADDR

vouT

GND

DO_ADDR
vouT

Cette embase sert a connecter un
cable de rallonge LED adressable
permettant aux utilisateurs de
choisir parmi différents effets
lumineux LED.

Attention : N’installez jamais

le cable LED adressable dans

le mauvais sens. Dans le cas
contraire, le cable peut étre
endommagé.

*Veuillez consulter la page 41 pour
des instructions supplémentaires

sur cette embase.
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2.7 Bouton intelligent

La carte mére est équipée d'un bouton intelligent : Le bouton BIOS Flashback , qui permet

aux utilisateurs de flasher le BIOS.

Bouton BIOS Flashback e o Le bouton BIOS Flashback permet
(BIOS_FB1) ’ aux utilisateurs de flasher le BIOS.
(voir p.3, No. 10) ° o

La fonction ASRock BIOS Flashback vous permet de mettre & jour le BIOS sans allumer le systéme, méme

sans processeur.

ou sécurité reposant sur le TPM. Assurez-vous que vous avez déja stocké et sauvegardé la clé de
récupération. Si la clé de récupération est manquante alors que le chiffrement est actif, les données
restent cryptées et le systéme ne peut pas démarrer sur le systéme d'exploitation. Il est recommandé
de désactiver fTPM avant de mettre a jour le BIOS. Sinon, une défaillance imprévisible peut survenir.

f Avant d'utiliser la fonction BIOS Flashback, veuillez interrompre BitLocker et tout chiffrement

Pour utiliser la fonction USB BIOS Flashback, veuillez suivre les étapes ci-dessous.

1. Téléchargez le dernier fichier BIOS sur le site Web d'ASRock : http://www.asrock.com.
2. Copiez le fichier du BIOS sur votre clé USB. Veuillez vous assurer que le systéme de fichiers de votre clé
USB est FAT32.
3. Procédez a l'extraction du fichier BIOS depuis le fichier zip.
4. Renommez le fichier a "creative.rom" et enregistrez-le dans le répertoire racine de X : Clé USB.
5. Branchez le connecteur d'alimentation 24 broches sur la carte mére. Allumez ensuite l'interrupteur CA
de I'alimentation électrique.
*Il n'est pas nécessaire d'allumer le systéme.
6. Branchez ensuite votre clé USB dans le port BIOS Flashback USB.
7. Appuyez sur le bouton BIOS Flashback pendant environ trois secondes. La LED commence alors &
clignoter.
. Attendez que la LED arréte de clignoter, indiquant que le flashage du BIOS a été effectué.
*Si l'indicateur LED devient vert fixe, cela signifie que la fonction BIOS Flashback ne fonctionne pas
correctement. Veuillez vous assurer d'avoir brancher la clé USB sur le port USB BIOS Flashback.
**Sila LED ne sallume pas du tout, veuillez débrancher I'alimentation du systéme et retirer/déconnecter

la pile CMOS de la carte mere pendant plusieurs minutes. Rebranchez I'alimentation et la batterie,

®©

puis réessayez.

Il
cee

Port BIOS Flashback USB
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1 Introduzione

Congratulazioni per 'acquisto della scheda madre ASRock H670 PG Riptide, una scheda
madre affidabile prodotta secondo i severissimi controlli di qualita ASRock. La scheda madre
offre eccellenti prestazioni con un design robusto che si adatta all'impegno di ASRock di

offrire sempre qualita e durata.

Dato che le specifiche della scheda madre e del software BIOS possono essere aggiornate, il

Q contenuto di questa documentazione sara soggetto a variazioni senza preavviso. Nel caso di
eventuali modifiche della presente documentazione, la versione aggiornata sara disponibile sul
sito Web di ASRock senza ulteriore preavviso. Per il supporto tecnico correlato a questa scheda
madre, visitare il nostro sito Web per informazioni specifiche relative al modello attualmente
in uso. E possibile trovare I'elenco di schede VGA pii recenti e di supporto di CPU anche sul
sito Web di ASRock. Sito Web di ASRock http://www.asrock.com.

1.1 Contenuto della confezione

+ Scheda madre ASRock H670 PG Riptide (Form Factor ATX)
+ Guida all'installazione rapida di ASRock H670 PG Riptide

+ CD di supporto ASRock H670 PG Riptide

2 x cavi dati Serial ATA (SATA) (opzionali)

+ 4 xviti per Socket M.2 (opzionali)

+ 1x Distanziatore per Socket M.2 (opzionali)

+ 1 x mascherina metallica posteriore I/O
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1.2 Specifiche

Piattaforma

CPU

Chipset

Memoria

Alloggio
d’espansione

Grafica

72

Fattore di forma ATX

Design condensatore solido

Supporta processori 12" Generation Intel® Core™ (LGA1700)
Potenza a 9 fasi

Supporta la tecnologia Intel® Hybrid

Supporta la tecnologia Intel® Turbo Boost Max 3.0

Intel® H670

Tecnologia memoria DDR4 Dual Channel

4 x alloggi DIMM DDR4

Supporta DDR4 non ECC, memoria senza buffer fino a 000+
(0C)*

* Supporta DDR4 3200 in modo nativo.

* Per maggiori informazioni fare riferimento all'elenco dei supporti di

memoria sul sito di ASRock. (http://www.asrock.com/)

Supporta moduli di memoria ECC UDIMM (funziona in modalita
non ECC)

Capacita max. della memoria di sistema: 128GB

Supporto di XMP (Extreme Memory Profile) Intel® 2.0

2 alloggi PClIe x16 (PCIE1/PCIE3: singolo a Gen5x16 (PCIE1);
doppio a Gen5x16 (PCIE1) / Gen4x4 (PCIE3))*

* Supporto di SSD NVMe come disco d’avvio

3 alloggi PCle Gen3x1

Supporta AMD CrossFire™

1 x Socket M.2 (Key E), supporta il modulo WiFi tipo 2230 WiFi/
BT PCle e Intel* CNVi (Integrated WiFi/BT)

La videografica integrata della scheda video UHD Intel® e le uscite
VGA possono essere supportate soltanto con processori con GPU
integrata.

Architettura grafica Intel® X° (Gen 12)
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+ Doppia uscita grafica: supporto di porte HDMI e DisplayPort 1.4
tramite controller display indipendenti

+ Supporta HDMI 2.1 TMDS compatibile con max. risoluzione fino a
4K x 2K (4096x2160) a 60 Hz

+ Supporta DisplayPort 1.4 con DSC (compresso) max. risoluzione
fino a 8K (7680x4320) a 60 Hz / 5K (5120x3200) a 120 Hz

+ Supporta HDCP 2.3 con HDMI 2.1 TMDS compatibile e porte
DisplayPort 1.4

Audio + Audio HD 7.1 CH (codec audio Realtek ALC897)
+ Supporta protezione da sovratensione
+ Audio Nahimic

LAN + LAN Gigabit 10/100/1000 Mb/s
+ Giga PHY Intel® 1219V
+ Supporto WOL (Wake-On-LAN)
+ Supporta protezione da fulmini/scariche elettrostatiche
+ Supporto Energy Efficient Ethernet 802.3az
« Supporto UEFI PXE

1/0 pannello + 3 punti di montaggio antenna
posteriore « 1x porta mouse/tastiera PS/2
« 1xporta HDMI
+ 1x DisplayPort 1.4
+ 1xPorta USB 3.2 Gen2 di tipo A (10 Gb/s) (ReDriver) (Supporto
protezione ESD)
+ 1xPorta USB 3.2 Gen2 di tipo C (10 Gb/s) (ReDriver) (Supporto
protezione ESD)
+ 4x porte USB 3.2 Genl (supporto protezione da scariche
elettrostatiche)
* USB3_2_3 adalah Port Gaming Lightning.
+ 2 x porte USB 2.0 (supporto protezione da scariche elettrostatiche)
+ 1xporta LAN RJ-45 con LED (ACT/LINK LED e SPEED LED)
+ 1 x Tasto Flashback BIOS
« Connettori audio HD: Ingresso linea / altoparlante frontale /

microfono
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Archiviazione

RAID

Connettore

+ 4 x Connettori SATA3 6,0 Gb/s
+ 1xsocket Hyper M.2 (M2_1, key M), supporta la modalita di tipo
2260/2280 PCle Gen4x4 (64 Gb/s)*
+ 1xsocket Hyper M.2 (M2_2, key M), supporta le modalita di tipo
2242/2260/2280 PCle Gen4x4 (64 Gb/s)*
+ 1xsocket Hyper M.2 (M2_3, key M), supporta le modalita di tipo
2260/2280/22110 SATA3 6,0 Gb/s e PCle Gen4x4 (64 Gb/s)*
* Supporta la tecnologia Intel® Optane™ (solo M2_2 e M2_3)
* Supporta il dispositivo di gestione del volume Intel” (VMD)
* Supporto di SSD NVMe come disco davvio
* Supporta kit ASRock U.2

+ Supporta RAID 0, RAID 1, RAID 5 e RAID 10 per dispositivi di
archiviazione SATA

+ Supporta RAID 0, RAID 1 e RAID 5 per dispositivi di
archiviazione M.2 NVMe

+ 1x connettore SPI TPM
+ 1 x connettore LED alimentazione e altoparlante
+ 1xcollettore LED RGB
* Supporto totale di fino a 12V/3A, 36 W strip LED
+ 3 x Header LED indirizzabili
* Supporto totale di strisce LED finoa 5 V/3 A, 15 W
1 x connettore ventola CPU (4-pin)
* 11 connettore ventola CPU supporta ventole CPU con potenza
massimadil A (12 W).
+ 1 x connettore ventola CPU/ventola pompa dell'acqua (4-pin)
(Controllo intelligente della velocita della ventola)
* La ventola CPU/ventola pompa dell'acqua supporta ventole di sistemi
di raffreddamento ad acqua di potenza massima di 2A (24W).
4 x connettori ventola telaio/ventola pompa dell'acqua (4-pin)
(Controllo intelligente della velocita della ventola)
* La ventola Chassis/ventola pompa dell'acqua supporta ventole di
sistemi di raffreddamento ad acqua di potenza massima di 2 A (24W).
* CPU_FAN2/WP e CHA_FAN1~4/WP sono in grado di rilevare se &

in uso una ventola a 3 pin 0 4 a pin.



Funzionalita
BIOS

Hardware
Monitor

SO

Certificazioni

H670 PG Riptide

1 x connettore alimentazione ATX 24-pin

1 x connettore alimentazione 12V 8-pin (connettore alimentazione
ad alta densita)

1 x connettore alimentazione 12V 4-pin (connettore alimentazione
ad alta densita)

1 x connettore audio pannello frontale

1 x connettore Thunderbolt AIC (5-pin) (supporta carta ASRock
Thunderbolt 4 AIC)

1 x connettore USB 2.0 (supporto di 2 porte USB 2.0) (supporto
protezione da scariche elettrostatiche)

2 x connettore USB 3.2 Genl (supporto di 4 porte USB 3.2 Genl)
(hub ASMedia ASM1074) (supporto protezione da scariche
elettrostatiche)

1 x connettore USB 3.2 tipo C connettore Gen2x2 (20 Gb/s)
(supporto protezione da scariche elettrostatiche) sul pannello

frontale

AMI UEFI Legal BIOS con interfaccia di supporto multilingue
Eventi di riattivazione conformi a ACPI 6.0

Supporto di SMBIOS 2.7

CPU Core/Cache, CPU GT, DRAM, VCCIN AUX, +1,05 V PROC,
+1,8 V PROC, + 0,82 V PCH, Regolazione multipla della tensione
+1,05V PCH

Tachimetro ventola: Ventole CPU, CPU/pompa dell'acqua, telaio/
pompa dell'acqua

Ventola silenziosa (regolazione automatica velocita in base alla
temperatura della CPU): Ventole CPU, CPU/pompa dell'acqua,
telaio/pompa dell'acqua

Controllo velocita ventola: Ventole CPU, CPU/pompa dell'acqua,
telaio/pompa dell'acqua

Monitoraggio tensione: CPU Vcore, PCH, DRAM, VCCIN AUX,
+1,05 V PROC, +1,8 V PROC, + 0,82 V PCH, +12 V, + 5V, + 3,3V

Microsoft® Windows® 10 64-bit / 11 64-bit

FCC, CE
ErP/EuP Ready (¢ necessaria alimentazione ErP/EuP ready)

75



* Per informazioni dettagliate sul prodotto, visitare il nostro sito Web: http://www.asrock.com

Prestare attenzione al potenziale rischio previsto nella pratica di overclocking, inclusa la

A regolazione delle imp ioni nel BIOS, l'applicazione di tecnologia di Untied Overclocking o
l'utilizzo di strumenti di overclocking di terze parti. L'overclocking puo influenzare la stabilita
del sistema o perfino provocare danni ai comp ti e ai dispositivi del sist Occorre
eseguirlo a proprio rischio e spese. Non ci riterremo responsabili per possibili danni provocati
da overclocking.
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1.3 Impostazione jumper

L'illustrazione mostra in che modo vengono impostati i jumper. Quando il cappuccio del
jumper ¢ posizionato sui pin, il jumper ¢ "cortocircuitato”. Se sui pin non € posizionato alcun
cappuccio del jumper, il jumper ¢ "aperto”.

% W

Short Open

Jumper per azzerare la CMOS

(CLRMOSI)

Jumper a 2 pin
(vedere pag. 1, n. 22) P P

CLRMOSI permette si azzerare i dati nella CMOS. Per azzerare e reimpostare i parametri
del sistema alla configurazione predefinita, spegnere il computer e scollegare il cavo di
alimentazione dalla rete. Attendere 15 secondi, quindi usare un cappuccio jumper per
cortocircuitare i di CLRMOSI per 5 secondi. Tuttavia, non azzerare la CMOS subito dopo
aver aggiornato il BIOS. Se € necessario azzerare la CMOS dopo l'aggiornamento del BIOS,
¢ necessario riavviare prima il sistema e in seguito spegnerlo prima di eseguire 'operazione
di azzeramento della CMOS. La password, la data, l'ora e il profilo predefinito dell'utente
saranno azzerati solo se viene rimossa la batteria della CMOS. Ricordarsi di rimuovere il

cappuccio jumper prima di cancellare la CMOS.
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—_—

A

Header sul pannello del PLED:

sistema

(PANELI a 9 pin)
(vedere pag.

&

4 Header e connettori su scheda

Gli header e i connettori sulla scheda NON sono jumper. NON posizionare cappucci del
Jjumper su questi header e connettori. Il posizionamento di cappucci del jumper su header e
connettori provochera danni permanenti alla scheda madre.

o Collegare il tasto d'alimentazione,

PWRBTN# . e e e . . .
GND il tasto di ripristino e l'indicatore di

stato del sistema del telaio a questa

1,n.19) END basetta in base all'assegnazione dei
RESET#
pin definita di seguito. Annotare

HDLED-
HDLED+

i pin positivi e negativi prima di
collegare i cavi.

PWRBTN (tasto d'alimentazione):
Collegare al tasto dalimentazione del pannello frontale del telaio. Utilizzando il tasto
dalimentazione é possibile configurare il modo in cui si spegne il sistema.

RESET (tasto di ripristino):

Collegare all'interruttore di ripristino del pannello frontale del telaio. Premere il tasto di
ripristino per riavviare il sistema se il computer si blocca e non riesce ad eseguire un normale
riavvio.

PLED (LED alimentazione del sistema):

collegare all'indicatore di stato dell'alimentazione sul pannello anteriore dello chassis. Il LED
é acceso quando il sistema & in funzione. Il LED continua a lampeggiare quando il sistema si
trova nello stato di sospensione S1/83. Il LED é spento quando il sistema si trova nello stato di
sospensione $4 o quando é spento (S5).

HDLED (LED di attivita disco rigido):
collegare al LED di attivita disco rigido sul pannello anteriore dello chassis. Il LED é acceso
quando il disco rigido sta leggendo o scrivendo dati.

11 design del pannello anteriore pud cambiare a seconda dello chassis. Un modulo del
pannello frontale consiste principal di tasto dali ione, tasto di ripristino, LED
dalimentazione, LED attivita del disco rigido, altoparlanti e cosi via. Quando si collega il
modulo del pannello frontale del telaio a questa basetta, assicurarsi che lassegnazione dei cavi

e lassegnazione dei pin siano corrette.

Connettore LED SPEAKER Collegare i LED alimentazione e

alimentazione e

altoparlante

(SPK_PLEDI a 7 pin)
(vedere pag.

DUMMY
DUMMY
+5|V

laltoparlante a questo connettore.

QO

1, n. 20) I |
PLED+

PLED+

PLED-
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Connettori Serial ATA3
Angolo destro:
(SATA3_0:

vedere pag. 1, n. 17)
(Superiore)
(SATA3_1:

vedere pag. 1, n. 17)
(Inferiore)
(SATA3_2:

vedere pag.1, n. 16)
(Superiore)
(SATA3_3:

vedere pag.1, n. 16)

(Inferiore)

SATA3_ 2
I—]
SATA3 3

SATA3_1

([ —

SATA3 0
I——

Questi quattro connettori SATA3
supportano cavi dati SATA

per dispositivi di archiviazione
interna, con una velocita di
trasferimento dati fino a 6,0 Gb/s.

Connettore USB 2.0
(USB_2_3 a9 pin)

USB_PWR
p.

Su questa scheda madre cé un
connettore USB 2.0. Questo

(vedere pag. 1, n. 23) connettore USB 2.0 puo
supportare due porte.
p.
USB_PWR
Connettore USB 3.2 Genl " Mo Ci sono due connettori su questa
Verticale: Inth_PA_SSRX- maressex: scheda madre. Ciascun header
Inth_pA_SSRX+ ono
(USB3_6_7 a 19 pin) GND maressoe JSB 3.2 Genl puo supportare due
INtA_PA_SSTX- INtA_PB_SSTX+
(vedere pag. 1, n. 12) IntA_PA_SSTX" oND porte.
aND Inth_pe_D-
IntA_PA_D- IntA_PB_D+
IntA_PA_D+ Dummy
1
1
Angolo destro: oummy P e
(USB3 4 5a19 lI‘l) IntA_PB_D+ INtA_PA_D-
— P IntA_PB_D- GND
(Vedere pag 1’ n. 15) GND INtA_PA_SSTX+
IntA_PB_SSTX+ IntA_PA_SSTX-
INtA_PB_SSTX- GND
GND INtA_PA_SSRX+
IntA_PB_SSRX+ IntA_PA_SSRX-
IntA_PB_SSRX- Vbus
Vbus

Connettore USB 3.2
Gen2x2 tipo C pannello
anteriore
(F_USB32_TC_1 a 20 pin)
(vedere pag. 1, n. 14)

USB Type-C Cable

E presente un connettore USB 3.2
Gen2x2 tipo C pannello anteriore
su questa scheda madre. Questo
connettore viene utilizzato per il
collegamento di un modulo USB
3.2 Gen2x2 per porte USB 3.2
Gen2x2 supplementari.
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Header audio pannello O esEncE# Questo header serve a collegare i
. MIC_RET . e . .
anteriore ‘OULRET dispositivi audio al pannello audio
(HD_AUDIOL1 a 9 pin) oIoToT 18 anteriore.
1 o] (0] (¢}
(vedere pag. 1, n. 26) ‘ M ourz L
J_SENSE
OoUuT2_R
MIC2_R
Mic2_L

R

1. L'audio ad alta definizione supporta le funzioni Jack sensing, ma il filo del pannello sullo
chassis deve supportare HDA per funzionare correttamente. Seguire le istruzioni presenti nel
nostro manuale e nel manuale dello chassis per installare il sistema.

2. Se si utilizza un pannello audio AC’97, installarlo sull header audio del pannello anteriore

seguendo le fasi di seguito:

A. Collegare Mic_IN (MIC) a MIC2_L.

B. Collegare Audio_R (RIN) a OUT2_R e Audio_L (LIN) a OUT2_L.

C. Collegare Ground (GND) a Ground (GND).

D. MIC_RET e OUT_RET servono soltanto per il pannello audio HD. Non é necessario
collegarli per il pannello audio AC’97.

E. Per attivare il microfono anteriore, andare alla scheda “FrontMic” nel pannello di controllo
Realtek e regolare il “Volume di registrazione”.

Connettori ventola chassis /

pompa dell'acqua

Questa scheda madre ¢ dotata di

quattro connettori ventola a 4 pin

(CHA_FAN1/WPa4pin) . AN_SPEED_CONTROL per il raffreddamento ad acqua del

(vedere pag. 1, n. 13) CHA_FAN_SPEED telaio. Se si decide di collegare una
FAN_VOLTAGE

(CHA_FAN2/WP a 4 pin) N oo ventola telaio con raffreddamento

(vedere pag. 1, n. 28) ad acqua a 3 pin, collegarla al pin

(CHA_FAN3/WP a 4 pin) 1-3.

(vedere pag. 1, n. 10)

(CHA_FAN4/WP a 4 pin)

(vedere pag. 1, n. 18)

Connettore ventola CPU "*C“LLS";END;ZL‘;ROL Questa scheda madre ¢ dotata

(CPU_FANT1 a 4 pin) 2y di un connettore per la ventola

(vedere pag. 1, n. 3)

GND

della CPU (Ventola silenziosa)
T o s a 4 pin. Se si decide di collegare

una ventola della CPU a 3 pin,
collegarla al pin 1-3.




4.3 21

Connettore ventola CPU /
pompa dell'acqua
(CPU_FAN2/WP a 4 pin)
(vedere pag. 1, n. 6)

GND
FAN_VOLTAGE
CPU_FAN_SPEED

FAN_SPEED_CONTROL

Questa scheda madre ¢ dotata
di un connettore per la ventola
della CPU con raffreddamento
ad acqua a 4 pin. Se si decide di
collegare una ventola della CPU
con raffreddamento ad acqua a
3 pin, collegarla al pin 1-3.

Connettore di
alimentazione ATX
(ATXPWRI a 24 pin)
(vedere pag. 1, n. 11)

Questa scheda madre ¢ dotata di
un connettore di alimentazione
ATX a 24 pin. Per utilizzare
un'alimentazione ATX a 20 pin,

collegarla lungo il pin 1 e il pin 13.

Connettore di 8 5

alimentazione ATX da
12V ) )
(ATX12V1 a 8 pin)
(vedere pag. 1,n. 1)

Questa scheda madre ¢ dotata di
un connettore di alimentazione
ATX da 12 V a 8 pin. Per utilizzare
un'alimentazione ATX a 4 pin,
collegarla lungo il pin 1 e il pin 5.
*Attenzione: Assicurarsi che il
cavo di alimentazione collegato
sia per la CPU e non la scheda
grafica. Non inserire il cavo di
alimentazione PCle in questo

connettore.

Connettore di —1
alimentazione ATX da D U
12V UL
(ATX12V2 a 4 pin)

(vedere pag. 1, n. 2)

Collegare un alimentatore ATX a
12 V a questo connettore.

*La spina di alimentazione puo
essere inserita in questo connettore
con un solo orientamento.

* 11 collegamento di un cavo

ATX 12V a 4 pina ATX12V2 e
opzionale.

Per l'overclock avanzato, si
consiglia I'uso di questo connettore
con ATX12V1.

H670 PG Riptide
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Connettore SPI TPM
(SPI_TPM_J1 a 13 pin)
(vedere pag. 1, n. 21)

SPI_DQ3

SPI_PWR

Dummy

I
| SPI_TPM_CS#
GND
RSMRST#
SPI_MISO

Questo connettore supporta il
sistema SPI Trusted Platform
Module (TPM), che puo
archiviare in modo sicuro chiavi,
certificati digitali, password e dati.
Un sistema TPM permette anche
di potenziare la sicurezza della
rete, di proteggere identita digitali
e di garantire l'integrita della

piattaforma.

Connettore Thunderbolt
AIC

(TB1 a 5 pin)

(vedere pag. 1, n. 27)

SPI_CS0
SPI_DQ2

Collegare una scheda aggiuntiva
Thunderbolt™ (AIC) a questo
connettore utilizzando il cavo
GPIO.

* Installare la scheda Thunderbolt™
AIC nellalloggio (predefinito)
PCIE3.

Collettore LED RGB
(RGB_LED1 a 4 pin)
(vedere pag. 1, n. 24)

82
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Questa basetta RGB ¢ utilizzata
per collegare il cavo di prolunga
RGB LED che permette agli utenti
di scegliere tra vari effetti luminosi
LED.

Attenzione: Non installare il cavo
LED RGB in senso errato; in
caso contrario, il cavo potrebbe
danneggiarsi.

* Fare riferimento a pagina 40

per ulteriori istruzioni su questa

basetta.
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Header LED indirizzabili 1 Questo header serve a collegare

(ADDR_LED1 a 3 pin) GND il cavo di estensione del LED
DO_ADDR

(vedere pag. 1, n. 25) vout indirizzabile che consente di

scegliere tra vari effetti luce LED.
Attenzione: Non installare mai
il cavo del LED indirizzabile

(ADDR_LED2 a 3 pin) GND secondo un orientamento
(vedere pag. 1, n. 8) errato, altrimento potrebbe
(ADDR_LED3 a 3 pin) SgGiDDR danneggiarsi.

(vedere pag. 1,n.7) L * Fare riferimento a pagina 41

per ulteriori istruzioni su questa

basetta.
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2.7 Tasto Smart

La scheda madre ¢ dotata di un tasto smart: Il tasto BIOS Flashback permette di eseguire il
flash del BIOS.

Tasto BIOS Flashback e o L'interruttore BIOS Flashback
(BIOS_FB1) . consente agli utenti di aggiornare
[ [ .
il BIOS.

(vedere pag. 3, n. 10)

La funzione di flashback BIOS di ASRock consente di aggiornare il BIOS senza alimentare il sistema,

persino senza CPU

Prima di utilizzare la funzione BIOS Flashback, sospendere BitLocker e qualsiasi crittografia o

A sicurezza basata sul TPM. Assicurati di aver gia archiviato e di aver eseguito il backup della chiave
di ripristino. Se la chiave di ripristino manca mentre la crittografia é attiva, i dati rimarranno
crittografati e il sistema non si avviera nel sistema operativo. Si consiglia di disabilitare fTPM prima
di aggiornare il BIOS. In caso contrario, potrebbe verificarsi un guasto imprevisto.

Per utilizzare la funzione Flashback BIOS USB, attenersi ai passaggi di seguito.

. Scaricare il file BIOS pili recente dal sito web di ASRock: http://www.asrock.com.
. Copiare il file del BIOS sulla chiavetta USB. Assicurarsi che il file system della chiavetta USB sia FAT32.
. Estrarre il file del BIOS dal file compresso.

. Rinominare il file come “creative.rom” e salvarlo nella directory di root di X: chiavetta USB.

LS I N O N

. Inserire il connettore di alimentazione a 24 pin sulla scheda madre. Quindi accendere I'interruttore
dell'alimentazione CA.
*Non ¢ necessario alimentare il sistema.

6. Quindi collegare I'unita USB alla porta USB BIOS Flashback.

7. Premere l'interruttore BIOS Flashback per circa tre secondi. A questo punto il LED comincera a

lampeggiare.
8. Attendere finché il LED non smette di lampeggiare, indicando che la copia del BIOS ¢ stata completata.
*Se il LED si illumina in verde, allora il BIOS Flashback non funziona correttamente. Assicurarsi di aver
inserito la chiavetta USB nella porta USB BIOS Flashback.
**Se il LED non si accende affatto, scollegare l'alimentazione dal sistema e rimuovere/scollegare la

batteria CMOS dalla scheda madre per diversi minuti. Ricollegare l'alimentazione e la batteria, quindi

riprovare.

Porta USB BIOS Flashback
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1 Introduccion

Gracias por comprar la placa base ASRock H670 PG Riptide, una placa base fiable fabricada

segun el rigurosisimo control de calidad de ASRock. Ofrece un rendimiento excelente con un

disefio resistente de acuerdo con el compromiso de calidad y resistencia de ASRock.

Q Ya que las especificaciones de la placa base y el software de la BIOS podrdn ser actualizados, el

contenido que aparece en esta documentacién estard sujeto a modificaciones sin previo aviso.
Si esta documentacion sufre alguna modificacion, la version actualizada estard disponible en
el sitio web de ASRock sin previo aviso. Si necesita asistencia técnica relacionada con esta placa
base, visite nuestro sitio web para obtener informacién especifica sobre el modelo que esté
utilizando. Podrd encontrar las ultimas tarjetas VGA, asi como la lista de compatibilidad de la

CPU, en el sitio web de ASRock. Sitio web de ASRock http://www.asrock.com.

1.1 Contenido del paquete

Placa base ASRock H670 PG Riptide (Factor de forma ATX)
Guia de instalacién rapida de ASRock H670 PG Riptide

CD de soporte de ASRock H670 PG Riptide

2 x Cables de datos Serie ATA (SATA) (Opcional)

4 x tornillos para sockets M.2 (Opcional)

1 x separador para socket M.2 (Opcional)

1 x escudo panel E/S
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1.2 Especificaciones

Plataforma

CPU

Conjunto de
chips

Memoria

Ranura de
expansion

Graficos

86

Factor de forma ATX

Disefio de condensador solido

Compatible con la 12* generacién de procesadores Intel® Core™
(LGA1700)

Disefio de 9 fases de alimentacién

Compatible con la Tecnologia Hibrido de Intel®

Admite Intel® Turbo Boost Technology 3.0

Intel® H670
Tecnologia de memoria DDR4 de doble canal

4 x ranuras DIMM DDR4
Admite memoria DDR4 no ECC, sin bufer de hasta D000+(OC)*

* Admite DDR4 3200 de forma nativa.

* Para obtener mas informacion, consulte la lista de memorias

compatibles en el sitio web de ASRock. (http://www.asrock.com/)

Admite m6dulos de memoria UDIMM ECC (funcionamiento en
modo no ECC)

Capacidad maxima de memoria del sistema: 128GB

Admite Perfil de memoria extremo de Intel® (XMP) 2.0

2 ranuras PCle x16 (PCIE1/PCIE3: simple a Gen5x16 (PCIE1);
dual a Gen5x16 (PCIE1) / Gen4x4 (PCIE3))*

* Admite unidad de estado sélido de NVMe como disco de arranque

3 ranuras PCle Gen3x1
Compatible con AMD CrossFire™
1 x Zécalo M.2 (Clave E), es compatible con los PCle WiFi modulos
WIiFi/BT tipo 2230 e Intel” CNVi (WiFi/BT integrado)

Intel® UHD Graphics Built-in Visuals y las salidas de VGA son
compatibles unicamente con procesadores con GPU integrado.
Arquitectura de graficos Intel® X* (Generacion 12)



Audio

LAN

E/S en panel
posterior

H670 PG Riptide

Salida grafica dual: compatible con puertos HDMI y

DisplayPort 1.4 mediante controladores de pantalla independientes
Admite HDMI 2.1 TMDS compatible con una resolucién maxima
de hasta 4K x 2K (4096x2160) a 60 Hz

Admite DisplayPort 1.4 con DSC (comprimido) con una resolucién
maxima de hasta 8K (7680x4320) a 60 Hz o 5K (5120x3200) a 120
Hz

Admite HDCP 2.3 con compatibilidad con HDMI 2.1 TMDS y
puertos DisplayPort 1.4

7.1 Audio CH HD (Céddec de audio Realtek ALC897)
Admite proteccién contra sobretensiones
Audio Nahimic

Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s

Giga PHY Intel® 1219V

Admite la funcién Reactivacion de LAN

Admite proteccion contra rayos y descargas electrostdticas (ESD)
Admite Ethernet 802.3az de eficiencia energética

Admite UEFI PXE

3 x Puntos de instalacion para la antena

1 x puerto de raton/teclado PS/2

1 x puerto HDMI

1 x DisplayPort 1.4

1 x Puerto USB 3.2 Gen2 Tipo-A (10 Gb/s) (ReDriver) (admite
proteccion ESD)

1 x Puerto USB 3.2 Gen2 Tipo-C (10 Gb/s) (ReDriver) (admite
proteccion ESD)

4 x Puertos USB 3.2 Gen1 (admite proteccion contra descargas

electrostaticas)

*USB3_2_3 son puertos para juegos de tipo Lightning.
+ 2x Puertos USB 2.0 (admite proteccion contra descargas

electrostaticas)

1 x Puerto LAN RJ-45 con LED (LED DE ACTIVIDAD/ENLACE
y LED DE VELOCIDAD)

1 x Boton Actualizar BIOS

Conector de audio HD: Entrada de linea / Altavoz frontal /

Micréfono
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Almacena-
miento

RAID

Conector

+ 4 x conectores SATA3 de 6,0 Gb/s

+ 1x Zbcalo Hyper M.2 (M2_1, Clave M), compatible con el modo
de tipo 2260/2280 PCle Generacion 4 x 4 (64 Gb/s)*

+ 1x Zbcalo Hyper M.2 (M2_2, Clave M), compatible con los modos
de tipo 2242/2260/2280 PCle Generacion 4 x 4 (64 Gb/s)*

+ 1x Zbcalo Hyper M.2 (M2_3, Clave M), compatible con los modos
de tipo 2260/2280/22110 SATA3 6,0 Gb/s y PCle Generacién 4 x 4
(64 Gb/s)*

* Compatible con la Tecnologia Optane™ de Intel® (solo M2_2y
M2_3)

* Admite el Dispositivo de Administracion de Volumen (VMD, segiin
sus siglas en ingles) de Intel®

* Admite unidad de estado sélido de NVMe como disco de arranque
* Admite el Kit U.2 de ASRock

+ Admite RAID 0, RAID 1, RAID 5y RAID 10 para dispositivos de
almacenamiento SATA
+ Admite RAID 0, RAID 1y RAID 5 para dispositivos de

almacenamiento M.2 NVMe

« 1x Conector SPI TPM

+ 1x LED de alimentacién y base de conexiones para el altavoz

1 x Cabezal de indicador LED RGB
* Admite una tira de LED de hasta 12 V/3 A (36 W) en total

+ 3 x Cabezales de LED direccionables
* Admite una tira de LED de hasta 5 V/3 A (15 W) en total

+ 1 x Conector para ventilador de la CPU (4 contactos)
* El conector para ventilador de la CPU admite ventilador de la CPU
con una potencia de ventilador de 1 A (12 W) maxima.

+ 1 x Conector (4 contactos) para el ventilador de la bomba de agua/

CPU (control de velocidad de ventilador inteligente)

* El ventilador de la CPU/bomba de agua admite ventilador del
disipador por agua con una potencia de ventilador maxima de 2 A
(24 W).

+ 4 x Conectores (4 contactos) para el ventilador de la bomba de

agua/chasis (control de velocidad de ventilador inteligente)

* El ventilador de la bomba de agua/Chasis admite ventilador del
disipador por agua con una potencia de ventilador maxima de 2 A
(24 W).
* CPU_FAN2/WP y CHA_FAN1~4/WP se pueden detectar

automaticamente si se usa el ventilador de 3 o0 4 contactos.
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+ 1 x Conector de alimentaciéon ATX de 24 contactos

+ 1x Conector de alimentacion de 8 contactos y 12 V (conector de
alimentacion de alta densidad)

+ 1x Conector de alimentacion de 4 contactos y 12 V (conector de
alimentacién de alta densidad)

+ 1 x Conector de audio en el panel frontal

« 1 x Conector Thunderbolt AIC (5 contactos) (solamente se admite
tarjeta ASRock Thunderbolt 4 AIC)

+ 1 x Base de conexiones USB 2.0 (admite 2 puertos USB 2.0)
(admite proteccion contra descargas electrostaticas)

+ 2x Base de conexiones USB 3.2 Genl (admite 4 puertos USB 3.2
Genl) (concentrador ASMedia ASM1074) (admite proteccién
contra descargas electrostaticas)

+ 1x Base de conexiones USB 3.2 Gen2x2 Tipo C en el panel frontal

(20 Gb/s) (admite proteccion contra descargas electrostaticas)

Funciondela - BIOS legal UEFI AMI compatible con interfaz grafica de usuario
BIOS multilingiie
+ Eventos de reactivacion compatibles con ACPI 6.0
+ Admite SMBIOS 2.7
+ Varios ajustes de voltaje de nticleo y caché de CPU, GT de CPU,
DRAM, VCCIN AUX, +1,05V PROC, +1,8V PROC, +0,82V PCH,

+1,05V PCH
Monitor de + Tacometro del ventilador: Ventiladores de la bomba de agua/chasis,
hardware bomba de agua/CPU, CPU

+ Ventilador silencioso (ajuste automatico de la velocidad del
ventilador del chasis por temperatura de la CPU): Ventiladores de
la bomba de agua/chasis, bomba de agua/CPU, CPU

« Control de varias velocidades del ventilador: Ventiladores de la
bomba de agua/chasis, bomba de agua/CPU, CPU

+ Supervision del voltaje: Ntucleo CPU V, PCH, DRAM, VCCIN
AUX, +1,05V PROC, +1,8V PROC, +0,82V PCH, +12V, +5V,
+3,3V

SO « Microsoft® Windows® 10 64 bit / 11 64 bit

Certificaciones - FCCyCE
+ Preparado para ErP/EuP (se necesita una fuente de alimentacion
preparada para ErP/EuP)
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* Para obtener informacion detallada del producto, visite nuestro sitio Web: http://www.asrock.com

A\

Tenga en cuenta que hay un cierto riesgo implicito en las operaciones de overclocking,
incluido el ajuste de la BIOS, aplicando la tecnologia de overclocking liberada o utilizando

las herramientas de overclocking de otros fabricantes. El overclocking puede afectar a la
estabilidad del sistema e, incluso, dafiar los componentes y dispositivos del sistema. Esta
operacién se debe realizar bajo su propia responsabilidad y usted debe asumir los costos. No
i i bilidad por los posibles daios causados por el overclocking.

S Tesp
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1.3 Instalacion de los puentes

La instalacion muestra como deben instalarse los puentes. Cuando la tapa de puente se coloca
en los contactos, el puente queda “Corto”. Si no coloca la tapa de puente en los contactos, el

puente queda “Abierto”

W @

Short Open

Puente de borrado de CMOS

(CLRMOSI)

Puente de 2 contactos
(consulte la pag. 1, n° 22)

CLRMOSTI le permite borrar los datos del CMOS. Para borrar y restablecer los parametros
del sistema a los valores predeterminados de instalacion, apague el ordenador y desenchufe
el cable de alimentacion de la toma de alimentacion. Después de esperar 15 segundos,
utilice una tapa de puente para acortar los contactos en el CLRMOSI durante 5 segundos.
Sin embargo, no borre el CMOS justo después de que haya actualizado la BIOS. Si necesita
borrar el CMOS cuando acabe de actualizar la BIOS, debera arrancar el sistema primero y,
a continuacion, debera apagarlo antes de que realice el borrado del CMOS. Tenga en cuenta
que la contraseiia, la fecha, la hora y el perfil de usuario predeterminado seran eliminados
Unicamente si se retira la pila del CMOS. Acuérdese de retirar la tapa de puente después de
borrar el CMOS.
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1.4 Conectores y cabezales incorporados

A

Cabezal del

sistema

(PANELI de 9 contactos)

(consulte la

Los cabezales y conectores incorporados NO son puentes. NO coloque tapas de puente sobre
estos cabezales y conectores. Si coloca tapas de puente sobre los cabezales y conectores daniard
de forma permanente la placa base.

panel del Conecte el botén de alimentacion,
el boton de restablecimiento y el
indicador de estado del sistema

pag. 1,n° 19) que se encuentran en el chasis a

esta base de conexiones segtin las

HDLED- . .
HDLED+ asignaciones de contactos que se

indica a continuacion. Cercidrese
de cudles son los contactos
positivos y los negativos antes de

conectar los cables.

PWRBTN (botén de alimentacion):
Conéctelo al botén de alimentacion del panel frontal del chasis. Deberd configurar la forma en
la que su sistema se apagard mediante el botén de alimentacion.

RESET (botén de restablecimiento):

Conéctelo al botén de restablecimiento del panel frontal del chasis. Pulse el boton de
restablecimiento para resetear el ordenador si éste estd bloqueado y no se puede reiniciar de
forma normal.

PLED (Indicador LED de la alimentacién del sistema):

Conéctelo al indicador de estado de la alimentacion del panel frontal del chasis. El indicador
LED permanece encendido cuando el sistema estd funcionando. El indicador LED parpadea
cuando el sistema se encuentra en estado de suspension S1/S3. El indicador LED se apaga
cuando el sistema se encuentra en estado de suspension S4 o estd apagado (S5).

HDLED (Indicador LED de actividad en el disco duro):
Conéctelo al indicador LED de actividad en el disco duro del panel frontal del chasis. El
indicador LED permanece encendido cuando el disco duro estd leyendo o escribiendo datos.

El diseiio del panel frontal puede ser diferente dependiendo del chasis. Un médulo de panel
frontal consta principalmente de: botén de alimentacion, botén de restablecimiento, indicador
LED de alimentacién, indicador LED de actividad en el disco duro, altavoz, etc. Cuando
conecte su modulo del panel frontal del chasis a este cabezal, asegiirese de que las asignaciones
de los cables y los contactos coinciden correctamente.

LED de alimentacion y SPEAKER Conecte el LED de alimentacion
DUMMY
base de conexiones para la DUMMY del chasis y el altavoz del chasis a

altavoz

(SPK_PLED1 de

7 contactos)

(consulte la pag. 1, n° 20) PLED+

e | esta base de conexiones.

1 |OIO|O

5. |
PLED+

PLED-
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Conectores Serie ATA3
Angulo recto:
(SATA3_0:

consulte la pag.1, n° 17)
(Superior)

(SATA3_1:

consulte la pag.1, n° 17)
(Inferior)

(SATA3_2:

consulte la pag. 1, n° 16)
(Superior)

(SATA3_3:

consulte la pag. 1, n° 16)

(Inferior)

SATA3_ 2
I—]
SATA3 3

SATA3_1

([ —

SATA3 0
I——

Estos cuatro conectores SATA3
son compatibles con cables de
datos SATA para dispositivos de
almacenamiento interno con una
velocidad de transferencia de
datos de hasta 6,0 Gb/s.

Cabezal USB 2.0
(USB_2_3 de 9 contactos)
(consulte la pag. 1, n° 23)

USB_PWR
p.

Esta placa base tiene otra base de
conexiones USB 2.0. Cada base de
conexiones USB 2.0 admite dos
puertos.

Cabezales USB 3.2 Genl
Vertical:

(USB3_6_7 de

19 contactos)

(consulte la pag. 1, n° 12)

Angulo recto:
(USB3_4_5de

19 contactos)
(consulte la pag. 1, n° 15)

Vbus
IntA_PB_SSRX-
IntA_PB_SSRX+
GND
IntA_PB_SSTX-
IntA_PB_SSTX+
GND
IntA_PB_D-
IntA_PB_D+

Vbus
IntA_PA_SSRX-
IntA_PA_SSRX+
GND
IntA_PA_SSTX-
IntA_PA_SSTX+
GND
IntA_PA_D-
IntA_PA_D+

1
Dummy
IntA_PB_D+
IntA_PB_D-
GND
IntA_PB_SSTX+
IntA_PB_SSTX-
GND
IntA_PB_SSRX+
IntA_PB_SSRX-
Vbus

Dummy

GND
IntA_PA_SSTX+
IntA_PA_SSTX-
GND
IntA_PA_SSRX+
IntA_PA_SSRX-
Vbus

1
IntA_PA_D+
IntA_PA_D-

Hay dos bases de conexiones en
esta placa base. Cada cabezal USB
3.2 Genl admite dos puertos.

Base de conexiones USB
3.2 Gen2x2 de tipo C en el
panel frontal
(F_USB32_TC_1 de

20 contactos)

(consulte la pag. 1, n° 14)

M

USB Type-C Cable

Existe una base de conexiones
USB 3.2 Gen2x2 de tipo C en el
panel frontal en esta placa base.
Esta base de conexiones se utiliza
para conectar un médulo USB
3.2 Gen2x2 para puertos USB 3.2

Gen2x2 adicionales.
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Cabezal de audio del panel

ND .1
PRESENCES Este cabezal se utiliza para

frontal "ouLRn conectar dispositivos de audio al
(HD_AUDIOI1 de | |O| |O panel de audio frontal.
9 contactos) ! wle ?
‘ [ Tour2.L
(consulte la pag. 1, n° 26) OUJTiERNSE
MIC2_R
MIC2 L

<)

1. El Audio de Alta Definicion (HDA, en inglés) es compatible con el método de sensor de
conectores, sin embargo, el cable del panel del chasis deberd ser compatible con HDA para que
pueda funcionar correctamente. Siga las instrucciones que se indican en nuestro manual y en
el manual del chasis para instalar su sistema.

2. Si utiliza un panel de audio AC’97, coloquelo en el cabezal de audio del panel frontal

siguiendo los pasos que se describen a continuacion:

A. Conecte Mic_IN (MIC) a MIC2_L.

B. Conecte Audio_R (RIN) a OUT2_R y Audio_L (LIN) a OUT2_L.

C. Conecte Ground (Conexion a tierra) (GND) a Ground (GND).

D. MIC_RET y OUT_RET se utilizan tinicamente con el panel de audio HD. No es necesario

que los conecte en el panel de audio AC’97.

E. Para activar el micréfono frontal, vaya a la ficha “micréfono frontal” (Front Mic) en el

panel de control de Realtek y ajuste el “Volumen de grabacion” (Recording Volume).

Conectores del ventilador de 4.3 21

la bomba de agua/chasis
(CHA_FAN1/WP de
4 contactos)

FAN_SPEED_CONTROL

CHA_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE
(consulte la pdg. 1, n° 13) GND

(CHA_FAN2/WP de

4 contactos)

(consulte la pag. 1, n° 29)
(CHA_FAN3/WP de

4 contactos)

(consulte la pdg. 1, n° 10)
(CHA_FAN4/WP de

4 contactos)

(consulte la pdg. 1, n° 18)

Esta placa base proporciona cuatro
conectores para el ventilador del
chasis para refrigeracion por agua
de 4 contactos. Si tiene pensando
conectar un ventilador de
disipador por agua del chasis de

3 contactos, conéctelo al contacto
1-3.

FAN_SPEED_CONTROL

Conector del ventilador de v P, SretD
la CPU ol
(CPU_FANI de

4 contactos)

12 34

(consulte la pag. 1, n° 3)

Esta placa base contiene un
conector de ventilador (ventilador
silencioso) de CPU de 4 contactos.
Si tiene pensando conectar un
ventilador de CPU de 3 contactos,
conéctelo al Pin 1-3.




Conector del ventilador de
la bomba de agua/CPU
(CPU_FAN2/WP de

4 contactos)

(consulte la pag. 1, n° 6)

4.3 21

GND
FAN_VOLTAGE
CPU_FAN_SPEED

FAN_SPEED_CONTROL

Esta placa base proporciona un
conector de ventilador de CPU de
refrigeracion por agua de

4 contactos. Si tiene pensando
conectar un ventilador de
disipador por agua de CPU de

3 contactos, conéctelo al contacto
1-3.

Conector de alimentacién
ATX

(ATXPWRI de 24 contactos)
(consulte la pag. 1, n° 11)

Esta placa base contiene un
conector de alimentacion ATX
de 24 contactos. Para utilizar
una toma de alimentacion ATX
de 20 contactos, conéctela en los
contactos del 1 al 13.

Conector de alimentacién
ATX de 12V
(ATX12V1 de 8 contactos)

(consulte la pag. 1, n° 1)

Esta placa base contiene un
conector de alimentaciéon ATX de
12V y 8 contactos. Para utilizar
una toma de alimentacién ATX
de 4 contactos, conéctela en los
contactos del 1 al 5.
*Advertencia: Asegtirese de

que el cable de alimentacion
conectado corresponda a este
CPU y no a la tarjeta grafica. No
conecte el cable de alimentacion
PCle a este conector.

Conector de alimentacion
ATX de 12V

(ATX12V2 de 4 contactos)
(consulte la pag. 1, n° 2)

e
UL

Conecte una fuente de
alimentacion ATX 12V en este
conector.

*El enchufe de la fuente de
alimentacion encaja en este
conector en una tnica direccién.

*Conectar un cable de 4 clavijas

ATX 12V al ATX12V2 es opcional.

Para un aumento avanzado

de la velocidad del reloj, le
recomendamos usar este conector
junto con ATX12V1.

H670 PG Riptide
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Cabezal de SPI TPM
(SPL_TPM_J1 de

13 contactos)

(consulte la pag. 1, n° 21)

SPI_DQ3

SPI_PWR

Dummy

CLK
SPI_MOSI

RST#
| TPM_PIRQ

o
i1 (e][e)

[e)(e][e)[e)(¢]
[e)(e][e][e]

I
| SPI_TPM_CS#
GND
RSMRST#
SPI_MISO

SPI_CS0

SPI_DQ2

Este conector es compatible con el
sistema SPI Mddulo de Plataforma
Segura (TPM, en inglés), que
puede almacenar de forma segura
claves, certificados digitales,
contrasefias y datos. Un sistema
TPM también ayuda a aumentar
la seguridad en la red, protege las
identidades digitales y garantiza la
integridad de la plataforma.

Conector Thunderbolt
AIC

(TBI de 5 contactos)
(consulte la pag. 1, n° 27)

Enchufe una tarjeta
complementaria (AIC)
Thunderbolt™ a este conector
mediante el cable GPIO.
*Instale la tarjeta Thunderbolt™
AIC en PCIE3 (ranura
predeterminada).

Cabezal de LED RGB

(RGB_LEDI1 de 4 contactos)

(consulte la pag. 1, n° 24)

1
+12VvG R B

Este cabezal RGB se utiliza para
conectar el alargador de LED RGB
que permite a los usuarios elegir
entre varios efectos de iluminaciéon
de LED.

Precaucion: Nunca instale

el cable de LED RGB con la
orientacion incorrecta ya que,

de lo contrario, el cable puede
daiiarse.

*Consulte la pagina 40 para
obtener mds instrucciones sobre

esta base de conexiones.
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Cabezales de LED direccionables
(ADDR_LEDI de 3 contactos)
(consulte la pag. 1, n° 25)

ADDR_LED?2 de 3 contactos)
consulte la pdg. 1, n° 8)
ADDR_LED3 de 3 contactos)
consulte la pdg. 1, n° 7)

—~ o~ o~ ~

DO ADDR‘

VouT

g

DO_ADDR
VOouT

La base de conexiones se usa para
conectar el alargador de LED
direccionable que permite a los
usuarios elegir entre varios efectos
de iluminacién LED.
Precaucion: Nunca instale el
cable de LED direccionable con
la orientacion incorrecta ya que,
de lo contrario, el cable puede
danarse.

*Consulte la pagina 41 para
obtener mds instrucciones sobre

esta base de conexiones.
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2.7 Boton inteligente

La placa base tiene un botén inteligente: El boton Actualizar BIOS permite a los usuarios
actualizar la BIOS.

Boto6n de actualizacion de e o El interruptor de actualizacion
la BIOS ‘ de la BIOS permite a los usuarios
(BIOS_FB1) o o actualizar la BIOS.

(consulte la pag.3, N.° 10)

La caracteristica de actualizacion ASRock BIOS le permite actualizar la BIOS sin encender el sistema,
incluso sin CPU.

Antes de utilizar la funcién Actualizar BIOS, suspende BitLocker y cualquier cifrado o medida de

A seguridad que depende del TPM. Asegiirese de que ya ha guardado y creado una copia de seguridad
de la clave de recuperacién. Si falta la clave de recuperacion mientras el cifrado estd activo, los datos
permanecerdn cifrados y el sistema no se iniciard en el sistema operativo. Se recomienda deshabilitar
fTPM antes de actualizar la BIOS. De lo contrario, un fallo impredecible podria ocurrir.

Para utilizar la funcién de actualizacion USB de la BIOS, siga los siguientes pasos.

1. Descargue el archivo del BIOS mis reciente del sitio web de ASRock: http://www.asrock.com.

2. Copie el archivo del BIOS en la unidad flash USB. Asegurese de que el sistema de archivos de su unidad
flash USB sea FAT32.

3. Extraiga el archivo del BIOS del archivo comprimido.

4. Cambie el nombre del archivo a “creative.rom” y gudrdelo en el directorio raiz de la unidad X: Unidad
flash USB.

5. Conecte el conector de 24 pines a la placa madre. A continuacion, encienda el interruptor de corriente

CA.

*No hay necesidad de encender el sistema.

6. A continuacion, enchufe la unidad USB al puerto BIOS Flashback USB.

7. Presione el boton BIOS Flashback durante tres segundos aproximadamente. A continuacion, el LED
comenzard a parpadear.

8. Espere hasta que el LED deje de parpadear, lo que significa que la actualizacién del BIOS se ha
completado.

*Si el LED se ilumina en color verde permanentemente, significa que la caracteristica BIOS Flashback
no esta funcionando correctamente. Asegurese de que conecta la unidad USB en el puerto BIOS
Flashback USB.

**Si el LED no se enciende, desconecte la alimentacion del sistema y retire y desconecte la bateria

CMOS de la placa base durante varios minutos. Vuelva a conectar la alimentacion y la baterfa y vuelva
a intentarlo.

Il

—]
—)
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1 BBepeHue

Birarogapum Bac 3a mpuo6peTeHne Hafie)XHOIT MaTepuHCKoit mwiatsl ASRock H670 PG
Riptide, BbIITyckaeMoit 110 TOCTOSIHHBIM CTPOIUM KOHTposieM KoMmaunu ASRock. 9ra
MaTepUHCKas [1aTa 06ecrieunBaeT BeNMKOMEIHYIO TPOM3BOUTEILHOCTD M OT/INYALTCS
HaJIe>KHOI KOHCTPYKIIMElT B COOTBeTCTBMM ¢ TpeboBanyamu Komnanuu ASRock B

OTHOULIEHNM Ka4eCTBa U TOITOBEYHOCTU.

ITo npultm-te 00H087IeHUS xapmcmepucmuk CUCMeMHOU Naamvl U nPGZPﬂMMHOZO obecneyeHus:
BIOS codepicumoe nacmosueti 00KymMeHmayuu mosxcerm 6oimv usmereHo 6e3 npedsapumensozo

ysedomnenus. IIpu usmenenuu codeprcumozo HACMOoULe20 OOKYMEHMA €20 06HOBIEHHAS
sepcust 6ydem docmynna Ha ee6-caiime ASRock 6e3 npedsapumenviozo yeedomneHus. IIpu
HEOOX0OUMOCHIU MEXHUMECKOTL n00OePHCKU, CBAZAHHOTL C MAMEPUHCKOLL NAAMOLL, nocemume
8e0-caiim u Hatioume Ha Hem UHPOPMALUI0 0 MO0 UCHOTIb3YEMOTL BAMU MATNEPUHCKOLL
naamot. Ha ee6-catime ASRock maxoice mosicro naiimu camlii nocednuti nepeweHs
noddepxusaemvix VGA-xapm u IJI1. Be6-caiim ASRock http://www.asrock.com.

1.1 KomnnekT nocTtaBKu

« Marepunckas miara ASRock H670 PG Riptide (dpopm-dakrop ATX)

« Kparkoe pykosogctBo 1o ycranoBke ASRock H670 PG Riptide

« Juck ¢ ITO gast ASRock H670 PG Riptide

« 2 xabens mepenaun gaHHbIX Serial ATA (SATA) (mpro6peTaroTcst OTHENBHO)
« 4 BuHT 151 rHe3ga M.2 (Ipro6peTanTCst OTAEMbHO)

1 crorika gyst rHe3fa M.2 (mpno6peTarTcst OTAENbHO)

« 1 9KpaH maHenu c IOpTaMy BBOfIa-BbIBOZIA

99



100

1.2 TexHn4YecKmne XxapakTepucTuKku

Mnatdopma .

un o
Yuncer .
Mamatb .

Dopm-axrop ATX

Cxema Ha OCHOBE TBEPAOTENbHDIX KOHAEHCATOPOB

IToppmepyxka mporeccopos 12-ro nmokonerns Intel® Core™
(LGA 1700)

Cucrema nuranns 9

IMoppepyxka texuomorvu Intel® Hybrid

IMoppepxuBaercs TexHomorus Intel” Turbo Boost Max 3.0
Intel® H670

JIByxKkaHanbHas namaTb DDR4

4 x rnesga DDR4 DIMM

IToppeprxka Hebypepuszosannoi mamar DDR4 ne-ECC o
0ood+(oC)*

* Iloppmepskka DDR4 3200 1o ymMom4aHmIo.

* JononHuTenbHAA MH(OPMALs IpefcTaBieHa B Crycke

coBmectumort mamaATu (Memory Support List ) Ha Be6-caiite ASRock.

(http://www.asrock.com/)

Cnotbl .
pacwmpeHus

Ioppeprxxa mopyneit mamary ECC UDIMM (pa6ota B pexime,
ormmarom ot ECC)

Makcumanbubiii 06bem O3Y: 128 I'b

IMoppepxusaercs Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 2.0

2 x PCle x16 ruesp (PCIE1/PCIE3: oguuapnbit mpu Gen5x16
(PCIE1); aBoitnoit mpu Gen5x16 (PCIE1) / Gen4x4 (PCIE3))*

* ITonep>KMBalOTCA B KadecTBe 3arpy304HbIx SSD-ucky Tuna NVMe

lpapuueckas -
nopgcnucrema

3 x PCle Gen3x1 ruesp
Ioppepxxa AMD CrossFire™
THespo M.2 (ktou E) st mopysst tuma 2230 Wi-Fi/BT PCle Wi-Fi
u Intel® CNVi (Bcrpoennsie Wi-Fi/BT) x 1 .

Bcrpoennsiit Bupeoapantep Intel® UHD Graphics u Berxopst
VGA noppep>xnBaroTcs ToNbKO mpu ucnonbzosannu LI co
BCTPOEHHBIMI IpadIrIecKyMI IIPOLECCOPAMIL.

Ipacmueckas apxurexrypa Intel® X° (12 moxonetue)



H670 PG Riptide

« JIBa rpadmuecknx BoIxoza: noggep>kka mopros HDMI n
DisplayPort 1.4 He3aBUCHMbBIMU KOHTPOJIIEPAMU JIMCIIIEs

+ Iopgepxmusaer HDMI 2.1, coBmectumblit ¢ TMDS, ¢ makc.
paspeurernem o 4K x 2K (4096x2160) mpu 60 Iix

+ Tloppepxusaet DisplayPort 1.4 ¢ rexHonorneit DSC (cxatne) n
Maxc. paspeuterneM g0 8K (7680x4320) mpu 60 I11/5K (5120x3200)
npu 120 Ty

« Ilopnepxusaer HDCP 2.3 c HDMI 2.1, coBmectumbiit ¢ TMDS n
pasvemamu DisplayPort 1.4

3ByK + 7.1-KaHa/IbHBIN 3BYK BBICOKOI YeTKOCTH (aymmokoziek Realtek
ALC897)
+ 3aupTa OT MeperajoB HAMPSDKEHNS B 9/IEKTPUIECKOI CeTH

+ Aynuo Nahimic

LAN + Gigabit Ethernet 10/100/1000 M6wut/c
+ Giga PHY Intel® 1219V
» Toppepxxusaercs npobysxpeHne mo JIBC
+ MornHuesaIyTa 1 3aIyTa OT MEKTPOCTATIIECKNX Pa3pANIOB
+ Tloppepxusaercsa Energy Efficient Ethernet 802.3az
« Ilopnepxusaerca UEFI PXE

TbinoBble + Touku KpemieHVs aHTEHHBI, 3 IIT.
nopTbl + 1 xmopt PS/2 s Mbln/KnaBuaTyphl
BBOAA- « 1 xmopr HDMI

BblBOAA + 1 mopr DisplayPort 1.4

+ 1mopt USB 3.2 Gen2 tum A (10 I'6ut/c) (ReDriver) (c 3awuroit ot
97IEKTPOCTATIIECKIX PAa3PATOB)

+ 1mopt USB 3.2 Gen2 tumn C (10 I'6ut/c) (ReDriver) (c 3aupuroit ot
97IEKTPOCTATIIECKIX PAa3PAIOB)

+ 4 xnopros USB 3.2 Genl (c 3a1mTOl OT 57€KTPOCTATUYECKIX
paspsioB)

* USB3_2_3 - urpoBble MOPTHI Lightning.

+ 2 xnopra USB 2.0 (c 3a1uTOit OT 97€KTPOCTATIYECKIX Pa3psfiOB)

+ 1 xmopt JIBC RJ-45 ¢ nnpukaropamu (AxtuBHOCTh/ COeyHEeHIE
u CKOpOCTb)

+ 1 x xHomnka npomusku BIOS

+ Paszpempr HD Audio: mmueitusiit Bxox / dponTanshbie AC /

MUKPO(OH
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3anomuHalo-

wue
ycTpoicTBa

RAID

Pasbembl

+ 4 mopra SATA3 6,0 T6ut/c
« Tuespo Hyper M.2 (M2_1, xmiod M) ¢ HOfiep)KKOiT peKIMMOB
2260/2280 PCle Gen4x4 (64 I'6ur/c) x 1 mr.*
« Tuespo Hyper M.2 (M2_2, xmou M) ¢ moaiep>KKoil pesxuma
2242/2260/2280 PCle Gen4x4 (64 ['6ut/c) x 1 wr.*
« Tuespo Hyper M.2 (M2_3, xmou M) ¢ moaep>KKoil pesxuma
2260/2280/22110 SATA3 6,0 I'6ut/c u PCle Gen4x4
(64 T6ur/c) x 1 mr.*
* Tlogmeprkka TexHomorun Intel® OptaneTM (Tonbko M2_2 u M2_3)
* ITonneprkka texsonoruy Intel® Volume Management Device (VMD)
* ITonep>XMBaIOTCA B KadeCTBe 3arpy304HbIX SSD-ucky Tuna NVMe
* IloppmepxuBaeTcst kommiekT ASRock U.2

 ToppepxmBaerca RAID 0, RAID 1, RAID 5 u RAID 10 ga
3aMIOMMHAIONIMX yCTpoiicTB SATA

« Ilopnepxusaerca RAID 0, RAID 1 n RAID 5 fj14 3anoMMHa0mMX
ycrporicts M.2 NVMe

« 1 xxonopka SPI TPM
+ 1 X KO/mojKa CBeTOIMOHOTO MHAMKATOPA MUTAHUA ¥ KOPITYyCHOTO
JMUHAMMKA
« 1 konopka cBeropmnonHoit RGB-mmoncBeTku
* TlopmepK1BaeTCs CBETOAMOAHAA eHTa (MakcumyMm 12 B/3 A,
CYMMapHOJ1 MOLIHOCTBIO Jio 36 BT).

+ 3 X KOJIOZIKM aJipecyeMoli CBETOMONHOI ITOJICBETKI
* TopmeprxyBaeTcs CBeTOAMONHAA TeHTa (MakcuMyM 5 B/3 A,
CyMMapHOIT MOLIHOCTBIO /j0 15 BT)

+ 1 X pasbeM i BeHTIIATOPA oxMakaeHus 1111 (4-KOHTaKTHBII1)

* PaszpeM IpoIjecCOPHOTO BEHTUIATOPA TIOAAEP>KNBAET BEHTU/IATOP C
noTpebsiembM TOKOM He Goree 1 A (12 Br).

+ 1 X pasbeM i BEHTUIATOPA MIIN BOZAHON IIOMITBI BOJSHOTO
oxnaxpennus LT (4-KoHTakTHBI) (CMapT-peryn1aTop CKOPOCTH
BEHTUIATOPA)

* Paz’beM JI/1s1 IPOIIECCOPHOTO KOPITYCHOTO BEHTU/IATOPA NIV BOJAHON
TIOMITBI TIOfIiePXKMBAET BEHTU/IATOP C IIOTPeO/IsAEMBIM TOKOM He 6o/iee
2 A (24 Br).

+ 4 X pasbeMbl [ KOPITYCHOTO BEHTW/IATOPA VIV BOJAHON TIOMITBI
(4-KOHTaKTHBIN) (CMapT-Peryn1ATOp CKOPOCTI BEHTU/IATOPA)

* PazbeM 71714 KOpIyca KOPIYCHOTO BEHTUIATOPA UM BOZIAHONM
[IOMIIBI TIO/IiePXKVBAET BEHTU/IATOP C IIOTPe6/IsieMBbIM TOKOM He 6ojiee
2 A (24 Br).

* IIna pasvemos CPU_FAN2/WP u CHA_FAN1~4/WP
ABTOMATMYECKV ONpeJeAeTCA TUII IOAKIIOYeHHOTO BEHTU/IATOPA:

3- ynn 4-KOHTaKTHBII.
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1 paspem muranusa ATX, 24-KOHTaKTHBII

+ 1 paspem nuraHys 12 B (8-KOHTaKTHBIN pa3beM INTAHNS BBICOKOI
IIJIOTHOCTI)

+ 1 pasbem nuraHysA 12 B (4-KOHTaKTHBIN pa3beM INTAHMS BBICOKOI
IJIOTHOCTN)

« 1 aygmopasbeM i IepefiHeil aHenm

+ 1 AIC-paspem Thunderbolt (5-xonTaxTHs) (I[Togmep>xnBaet
xaprty ASRock Thunderbolt 4 AIC)

+ 1 xonoaxa USB 2.0 (2 mopta USB 2.0 ¢ 3amuroit ot
9JIEKTPOCTATUYECKIX Pa3pPsLOB)

» 2 xononka USB 3.2 Genl (4 nopra USB 3.2 Genl) (koHLIeHTpaTOp
ASMedia ASM1074) (c 3a1uToi OT 3/1eKTPOCTATUYECKIX
paspsIoB)

« 1 konopka nopra USB 3.2 Gen2x2 tun C Ha nepepiHeit maHenm

(20 T6mt/C) (C 3amMTOI OT SMEKTPOCTATUYECKUX PA3PSLOB)

MapameTpbi + AMI UEFI Legal BIOS ¢ nofiep>kkoit MHOrOSI3bI4HOTO
BIOS rpa¢mueckoro nHTepderica
« Tloppepxka GpyHKumit npoOysxpenus o craugapry ACPI 6.0
« Ilopmepxka SMBIOS 2.7
+ CPU Core/Cache, CPU GT, DRAM, VCCIN AUX, KoHTpOIIb
Hanpspkenns: +1,05 B PROC, +1,8 B PROC, +0,82 B PCH, +1,05 B

PCH
Kontponb « Taxomerp: Bentunarop LII; BenTunarop uan nomma BogsSHOro
o6opyaoBa- oxnaxpenns LIIT; BenTunsaTop mmm noMmna BofAHOTO OXTaXKAE€HIA
HUA KopImyca

+ BecirymHas pabora (c aBTOMAaTN4eCKOil perympOBKOi CKOPOCTHI
BpAIIeHNA B 3aBUCUMOCTH OT Temmeparypsr LITT): Bentumsarop
LIL; BenTunsarop nnym nomna BogAHoro oxnaxaennsa LT
BeHTI/UIFITOp VIV TIOMIIA BOJSITHOTO OX/TAXKAEeHUA Kopnyca

+ Perynuposka ckopoctu Bpamjenus: Beurunarop II1; Bentunarop
WM TIOMIIA BOfsAHOTO oxmaxenns LTI, Bentunarop nay nomia
BOJISIHOTO OXJIaXK/IEHNS KOpITyca

+ Konrpons manpsoxennit: CPU Vcore, PCH, DRAM, VCCIN AUX,
+1,05 B PROC, +1,8 B PROC, +0,82 B PCH, +12 B, +5 B, +3,3 B

OnepauyuoH- -+ Microsoft® Windows® 10 64-paspsannas / 11 64-paspanHas
Hble cncTembl
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Ceptuduka- - FCC,CE
yma « Cosmectumocts ¢ ErP/EuP (Heo6xomum 610K IUTaHMA,

cooTBeTCTBYIoIMI crangapTy ErP/EuP)

* C dononnumenbHotl uHpopmauert 06 U30enUU MOKHO O3HAKOMUMDCA HA Be6-catime: http://www.asrock.com

ﬁ Credyem yuumvieam, 4imo paszon npoueccopa, 6Kmouas usmerenue Hacmpoex BIOS,

npumenenue mexnonozuu Untied Overclocking u ucnonv3osarue uHcmpymenmos paszona
by

UMDLX HPOU3E0 i, conpsien ¢ onpedenenHvim puckom. Paszon npoueccopa
MOJHEN CHU3UMb CINAGUNLHOCIb CUCIeMbL UM 0aJice NPUBECMU K NOBPedNcOeH 10 ee

KOMNOHEHMOo8 uycmpoﬂcme. Paszon npoueccopa ocyuseci AT

Ha co0c; i puck u 3a co6c i cuem. Mol He Hecem 0mMEemCMEEHHOCMb 3
603MONCHDILL yuiepO, 6bI36aHHDLLL PA3ZOHOM NPOLECCOpA.
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1.3 YcTaHOBKa nepemblyek

YcraHoBKa II€pEMbIYEK ITOKAa3aHa Ha pUCYHKE. HPI/I YCTaHOBKE II€PpEMBIYKI-KOIIIa9Ka
Ha KOHTAKTBI II€pEMbBIYKA «3aMKHYyTa». Ecmu II€peMbIYKa-KO/INA4Y0K Ha KOHTAKTBI HE

YCTaHOB/IEHA, TIepeMbIYKa «Pa3OMKHYTa».

% W

Short Open

ITepembruxa copoca

HacTpoek CMOS
(CLRMOSI)
(cm. cTp. 1, Ne 22)

2-KOHTAKTHast

TiepeMbIuKa

CLRMOSI ncnonbayercs mns ypanenus sanabpix CMOS. Yto6b1 cO6pocutsb 1 00HYINTDH
napaMeprl CHUCTEMBbI Ha HaCTpOIu/IKI/I 10 yMO)'I‘-IaHI/IIO, BBIK/TIOUNTE KOMHb}OTep U U3BJICKUTE
OTK/TIOUNTE Kabe/b MUTaHNA OT UCTOYHMKA MUTAHUA. BoKanTe 15 CeKyH/T ¥ HAKMIHO
HepPeMbIUKOIT 3aMKHITe KOHTAKThI pazbema CLRMOS] na 5 cexynp. He copacobiBaiite
Hactpoitku CMOS cpasy nocne o6nosnenns BIOS. ITpn Heob6xopumMocTyt cOpocuTh
Hactpoitku CMOS cpasy nocne o6Hosnenns BIOS cHavana nepesarpysure cucremy, a
3aTeM BBIK/TIOUNTE KOMIIBIOTED meper copocom HacTpoek CMOS. Yurute, 4to mapornsp,
Jara, BpeMH n HpOd)I/[TII) I10/1b30BaTe/s 110 yMOTI‘-IaHI/IIO C6paCbIBaIOTCF{ TOJIBKO B TOM
crydae, ecu u3Byedb 6aTapeio CMOS. ITocne copoca Hactpoek CMOS He 3abyzibre CHATD
HaKI/IJIHyIO nepeMblqu.
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1.4 Konopgku v Pa3beMbl, PaCNONIOKEHHbIE Ha CUCTEMHON

njnare

A

Komnopgka cucremHoimn

TTaHenmm

(9-xonTtakTHas, PANELI)
(em. cTp. 1, Ne 19)

Pacnonoscennvie Ha cucmemotl naame konooku u pasvemvt HE siensiomes nepemvruxamu. HE
ycmauas}meaﬂme HA 39U KOI0OKU upas'be;mﬂ nepembmku-tcmmauku, Yemanoska nepeMbmeK-
KOANA4uK06 HA IMU KOTOOKU U PA3HEMbL MOJNEN BbI36aNTb HEYCPAHUMOE NOBPeNOeH e
CUCMEMHOLL NAambl.

ITopK/I04NTe PaCIIONOXKEeHHbIE
Ha KOpITyce KHOIIKY ITMTaHMuA,
KHOIIKY Ilepe3arpysKu 1
VHJIMKaTOP COCTOSHMS CUCTEMBbI

K 9TOI1 KOJIOJIKE B COOTBETCTBUN

HDLED-
HDLED+

C Ha3HavYeHeM KOHTAKTOB,
npuBeneHHbIM HipKe. Ileper
TOK/II0YeHeM Kaberteit
OITIpefie/NTe TONOKUTENbHBIN 1
OTpUIIATE/TbHbII KOHTAKTBI.

PWRBTN (xHonka numanus):
Iookniouerue KHONK NUMAHUS, PACHOTONEHHOT HA nepedHeil naxenu Kopnyca. MoxcHo
HACMPOUMb CNOCO6 BLIKTIIOHEHUS CUCTEMbL NPU HAKAMUU KHONKU NUMAHUSA.

RESET (xnonxa c6poca):

Tlooxnouenue KHONKU c6POCA, PACHONONEHHOTI Ha nepedHeli nanenu kopnyca. Haxcmume
KHONKY cOpoca, 4moGbl nepesanycmumy KOMNvlomep, eciu o 3a8UC U HOPMATLHYLIL nepe3anyck
HEBO3MOdNEH.

PLED (c it ) cucmemvt):

Tlooxnouerue UHOUKAMOPA COCMOAHUS, PACNONIONEHHO20 HA nepedHetl naHenu Kopnyca.
CsermoduodHwLii uHOuKamop 2opum, koz0a cucmema pabomaem. Kozoa cucmema nHaxooumcs

8 pescume oxcudanus S1/S3, ceemoduod muzaem. Kozda cucmema Haxooumcs 6 pexpcume
osmcudanust S4 unu svikmouena (S5), céemoouod e zopum.

HDLED (c6emo0uodHuviii unouxamop pabomuot y#ecmkozo 0UcKa):

Iookniouenue ceemoduo0H020 UHOUKAMOPA PAGOMbL HeCMKO20 OUCKA, PACNOTONEHHO20 HA
nepedreti nanenu. CeemoouoOHbvIl UHOUKAMOP 20pUm, K0204 HeCMKULl OUCK BbINONHAEM
CHUMbIBAHUE UL 3aNUCL OAHHDIX.

Ilepednss narenv moxem Gvimy pasHoii Ha pasnbix Kopnycax. Ha nepedneii nanenu
PaC"OﬂOﬂCBHH KHONKA numaxHusd, KHOnKa nepesanycka, uﬁbukumop numanus, quuKamop
pabomot secmkozo ducka, dunamux u m.o. Ipu nodknoueHuu nepedHeil narenu K smoii
Ko7100Ke NOOKOUALiMe NPOBOJA K COOMEEMCMBY0ULUM KOHMAKMAM.

Konogka cBeTommogHoro SPEAKER IIpennasnavena s

DUMMY
MHAVKATOpa IUTaHUA U DUMMY MTOJIK/TIOYEHNIsT CBETOMOJHOTO
IMHAMMKA KOPITyca +5V VHAMKATOPA MUTAHNA U
(7-xonrakrhas, SPK_PLED1) OlO]O]O IMHaMMKA KOpITyca.
(em. cTp. 1, Ne 20) 1 i Q

PLED+|
PLED+
PLED-
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Pazpemsr Serial ATA3 N RO OTH YeTbIpe pazbeMa

[Ipasbpiit yron: g |- |- g SATA3 npepHasHa4YeHbI /1A
< <

(SATA3_0: U l=l =l v noakmoyenns kabenein SATA

cm. cTp. 1, Ne 17) (BepxHmit) o = — BHYTPEHHUX 3alIOMMHAIOLINX

I I

(SATA3_1: g I- |- g YCTPOJCTB Ji/isl TIepefiadult JAHHBIX

cm. crp. 1, Ne 17) (Hyokunii) Sk ES €0 ckopocTbo 110 6,0 ['6ut/c.

(SATA3_2:

oM. ctp.1, Ne 16) (Bepxmmit)

(SATA3_3:

cMm. ctp.1, Ne 16) (Hioxumin)

Konopxa USB 2.0 USB_PWR Ha cucremuoit miare nmeercst

(9-xonrakros, USB_2_3)
(em. cTp. 1, Ne 23)

p-
USB_PWR

opnHa Komonka USB 2.0. Ora
konopka USB 2.0 moxxeT

IIOAAEP>KNBATD [Ba IIOPTa.

Komogku USB 3.2 Genl
BeprukanbHblii:
(19-KoHTaKTHas,
USB3_6_7)

(em. cTp. 1, Ne 12)

IIpaBblit yron:
(19-KoHTaKTHas,

USB3_4_5)
(em. cTp. 1, Ne 15)

IntA_PA_SSRX-
IntA_PA_SSRX+

IntA_PA_SSTX-
IntA_PA_SSTX+

IntA_PA_D-
IntA_PA_D+

IntA_PB_D-

IntA_PB_SSTX+
IntA_PB_SSTX-

IntA_PB_SSRX+
IntA_PB_SSRX-

1
1
Dummy IntA_PA_D+
IntA_PB_D+ IntA_PA_D-

Vbus
IntA_PB_SSRX-
IntA_PB_SSRX+
GND

Vbus

GND IntA_PB_SSTX-
IntA_PB_SSTX+
GND
IntA_PB_D-
IntA_PB_D+

GND

Dummy

GND
GND
INtA_PA_SSTX-
GND

GND
INtA_PA_SSRX-
Vbus

Vbus

IntA_PA_SSTX+

IntA_PA_SSRX+

Ha matepuHckoit nmate umeeTcs
nBe koo, Kakzrast Komozka
USB 3.2 Genl nopiep>xuBaeT fipa

nopra.

Konopxa g mopra USB
3.2 Gen2x2 Type C Ha
TiepeHeNt maHenm
(20-xoHTaKTHas,
F_USB32_TC_1)

(cm. cTp. 1, Ne 14)

USB Type-C Cable

Ha marepunckoit nnate
TIpefyCMOTpeHa OffHa KOIOAKa
s nopra USB 3.2 Gen2x2
Type C Ha epepHeit manenm.
9Ta KONOAKA MCTIONb3yeTCs JiiA
nopkmodeHys Mogynsa USB 3.2
Gen2x2 ¢ IONOTHUTENbHBIMU
nopramu USB 3.2 Gen2x2.
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i GND
AynyoKornofKa repegHeit R EsEnCE# STa KoJIoAKa pefHa3HaYeHa I
MIC_RET .
TIaHe/H = ouT RET TIOZIK/TI0YEH A ayANOYCTPOICTB K
(9-KOHTaKTOB, ST TS TiepefiHel ayiuoIa eI,
HD_AUDIO1) 1 Q1O ?
our2 L
(M. cTp. 1, Ne 26) ‘ ‘UENSE -
out2 R
MIC2 R
MIC2 L
1. Ayduocucmema 8vicok020 paspeuienus noddepicusaem GyHKUUIO pacnosHABAHUA PA3vema,
HO 07151 € NPABUILHOIL PAGOMbL HE06X00UMO, HMO6bL NPOBOJ NAHENU KOPNYca nod0epiusan

nepedauy cuenanos HDA. VIncmpyKuuu no ycmaHoske Cucmembl CM. 8 3Mom pyKosoocmee
U pyK0BoOcmae Ha Kopnyc.

2. IIpu ucnonvsosauu ayouonanenu AC’97 nodkmouume ee k ayouokonooxe nepeoHet
namenu, Kax ykasaxo oaznee:
A. ITooknwouume Mic_IN (MIC) xk MIC2_L.
B. INooknouume Audio_R (RIN) k OUT2_R, Audio_L (LIN) x OUT2_L.
C. ITookniouume nposoo 3azemnenust (GND) k konmaxmy 3azemnenus (GND).
D. Konmaxmot MIC_RET u OUT_RET ucnonv3yomcs monvko 0715 ayOuonaHesnu 6vicoK020
paspewenus. IIpu ucnonvsosanuu ayouonanenu AC’97 ux nooko4ams He Hyi#Ho.
E. Ymo6vr akmusuposamv nepednuii Mukpoor, nepeiioume Ha exnaoxy FrontMic nanenu
ynpasnenus Realtek u ompeeynupyiime napamemp Recording Volume (Ipomkxocmv 3anucu).

Pazbembr st IlanHas cucreMHast

BEHTUIATOPA VJIN ITIOMIIbI

II/1aTa OCHalll€Ha Y€TbIpe

BOJAHOTO OXJTAXKOEHUA 4-KOHTAKTHBIMU pasbeMaMu 1A

FAN_SPEED_CONTROL
Kopiryca CHA_FAN_SPEED CUCTEMBI BOJAHOTO OXJIXK/IEHNA

. FAN_VOLTAGE
(4-xonTtakTHbIT CHA_ - oND

FAN1/WP) BOJIHOTO OXJTXK/IeHA KOpITyca

KOpITyca. 3-KOHTaKTHYIO CCTEMY

(em. cTp. 1, Ne 13) CIIeflyeT MOJIK/II0YaTh K KOHTaKTaM
(4-xonrakTHbIit CHA_ 1-3.

FAN2/WP)

(cm. cTp. 1, Ne 28)

(4-xonTtakTHbII CHA_

FAN3/WP)

(em. cTp. 1, Ne 10)

(4-xonrakTHbIit CHA_

FAN4/WP)

(cm. cTp. 1, Ne 18)

Paspem BeHTU/IATODPA FAN_SPEED_CONTROL Sra MaTepUHCKast I1aTa CHab>KeHa
CPU_FAN_SPEED

OXJIaXKJIeHNs ITpolieccopa

(4-xonrakra, CPU_FAN1)

(em. cTp. 1, Ne 3)

4-KOHTAKTHBIM Pa3beMOM JII
MajIOIIyMAIIEro BEHTUIATOPA
LITI. Ecrm BeI cobmpaeTtech

TOJK/TIOYUTD 3-KOHTAKTHBIN
BEHTU/IATOP Npolieccopa,
TIOJK/TIOYAiTe €ro K KOHTaKTaM
1-3.
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Paszbem p14 BeHTUIATOPA
VIZIVI TIOMIIBI BOJISTHOTO
oxnaxaernsa 11
(4-xonrtaktHbii CPU_
FAN2/WP)

(M. cTp. 1, Ne 6)

4.3 21

GND
FAN_VOLTAGE
CPU_FAN_SPEED

FAN_SPEED_CONTROL

JlanHas MaTepyHCKas miara
OCHaleHa 4-KOHTaKTHbIM
Pas3beMOM ISt CUCTEMbI BOASHOTO
oxnaxenns II1. 3-koHTakTHYI0
CHUCTEMY BOJAHOTO OXIaXK/IeHNs
IIT cnemyeT moaK/I0YaTh K
KOHTaKTaM 1-3.

Pazpem mutanus ATX
(24-xonrakra, ATXPWRI)
(em. cTp. 1, Ne 11)

OTa MaTepuHCKad I71aTa
OcCHalleHa 24-KOHTaKTHBIM
paspemom mmranus ATX. Uro6bt
JICIIO/Tb30BaTh 20-KOHTAKTHBIN
paspeMm mutanna ATX,
TIOJK/TIOYNTE €T0 B/IO/Ib KOHTAKTa
1 n xonTakra 13.

Pazpem nurtanus ATX 12 B
(8-xonrakToB, ATX12V1)
(em. cTp. 1, Ne 1)

Ora MaTepMHCKasd IJIaTa OCHAIeHa
8-KOHTAKTHBIM Pa3beMOM
muranus ATX 12 B. Yro6sr
JICIIO/TH30BaTh 4-KOHTAKTHBIN
pasbem nutanua ATX,
TIOZIK/TIOYNTE €T0 BIOMb KOHTAKTa
1 u KoHTaKTa 5.

*Buumanne! Yoegurecs,

YTO NOJK/IIOYEHHBII Kabenb
NUTaHNA OpeTHa3HAYeH I
111, a He py1a BupeokapTel. He
MOAK/II0YaiiTe Kaberb MMTaHUA
PCle x aToMy pasbemy.

Pazvem nuranns ATX 12 B
(4-xonTakToB, ATX12V2)
(em. cTp. 1, Ne 2)

N
U

K manHOMY pasbemy
TIO/IK/TI0YAETCST UICTOYHMK
muranus ATX 12 B.

*PaszbeM OT 6/10Ka IUTaHUA
TIO/ICOE/IVHACTCA K 3TOMY PasbeMy
TOJIBKO B OJJHOJ OpMEHTAIVIN.
*TopkmrodyeHne 4-KOHTaAKTHBIM
kabenem ATX 12V k

paspemy ATX12V2 apnserca
HeOoOs3aTe/IbHBIM.

JI714 ycoBepIIeHCTBOBAHHOTO
pasToHa Iporeccopa
PEeKOMEH/TyeTCs VICIIONIb30BaTh
9TOT pasbeM BMecTe ¢ ATX12V1.

H670 PG Riptide
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Komogka SPI TPM
(13-xonTakTHas, SPI_
TPM_J1)

(cm. cTp. 1, Ne 21)

|TPIM,P|RQ

[e)[e)(e)[e)[e}(e]
[e)(e](e](e][e]

O|C

I
| SPI_TPM_CS#
GND
RSMRST#
SPI_MISO
SPI_CS0
SPI_DQ2

9TOT pazbeM obecrednBaeT
noppepxKy cucremsr SPI Trusted
Platform Module (TPM), kotopas
croco6Ha 06ecreynThb HaleXKHOEe
XpaHeHue KIodeil, udpoBbIx
cepTudUKaTOB, IAPOIElt 1
manHbix. Cucrema TPM takke
IOBBILIAET YPOBEHb CETEBOIL
6e3011aCHOCTH, 3aIMIaeT

11 pOBbIe NEHTUPUKATOPB

1 06ecIieunBaeT LeToCTHOCTD

r1atopMmBl.

Paswvem Thunderbolt AIC
(5-konTakTOB, TB1)
(em. ctp. 1, Ne 27)

HOHK[IIO“U/ITC paCHl]/IpI/ITe]'II)HyIO
mnary (AIC-kapry) Thunderbolt™
K JAHHOMY PasbeMy C IIOMOLLIbIO
nnrepgeitcHoro GPIO-kaberrst.
*YcraHoBuTE NIATy paCUIMPEHM
Thunderbolt™ AIC B cior PCIE3

(cmoT 110 YMOMTYaHMIO).

Komnopka cBeTonmomHoit
RGB-noncBeTkn
(4-xonTakTHas, RGB_
LED1)

(cMm. cTp. 1, Ne 24)

+12VG R B

Ira konogka RGB-noxceeTkn
CITYXKUT JI/ISl TIOIK/TIOYEH
YIVIMHUTEIBHOTO Kaberist
cBetonnonHoit RGB-nopcBeTkM,
KOTOpas IT03BOJIAET peann3oBaTh
pasnu4Hble cBeTOBbIE 3P eKTHI.
Buumanne! Kareropuyeckn
3amnpelaeTcsa NOJKIIYaTh
Kabenpb cBeTognogHoit RGB-
TOJCBETKN C HapyllleHIeM
TOIAPHOCTH, TaK KaK 3TO MOXKET
IIPUBECTU K €Tr0 IOBPeKAEeHNIO.
* JlononHuTeIbHbIE CBeeHus 006
UICTIO/Ib30BAHUY 3TOI KOTOJKI

cM. Ha cTp. 40.
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Konopxu agpecyemoit ITa KONOAKA CIIYXXUT [/
CBETOJIMOJTHOI TIOfICBETKI TIOZIK/TIOYEH A Y/ITHUTENTbHOTO
(3-xonrakra, ADDR_LEDI) t Kabesist affpecyemoit
GND o
(em. cTp. 1, Ne 25) DO ADDR CBETOJVO/IHOI IIOJCBETKM,
vout KOTOpas II03BOJIAET peann3oBaTh

pasnu4Hble cBeTOBbIE 3 PeKTHI.
Buumanne! Kareropuyeckn

3-koHrtakTa, ADDR_LED2) 3anpeniaeTca NOJKIIYATh

( GND

(M. cTp. 1, Ne 8) Kabenpb afpecyeMoit
(3-xonrakra, ADDR_LED3) @DOADDR CBETOMOHOI MO CBETKHU C
(em. cTp. 1, Ne 7) = veur HapylIeHeM NOTAPHOCTH, TaK

KaK 9TO MOXKeT IIPIBECTH K er0
TOBPEXIeHNIO.

* JlommonHuTeNbHbIE CBeleHus 06
VICTIO/Tb30BAHMY DTOI KOTIOIKI

CM. Ha cTp. 41.
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2.7 CmapT-KHOMKa

MatepuHcKas I1aTa OCHallleHa cMapT-KHoIKoiT: Kxorka npomusky BIOS nossonser
mpommBats BIOS.

Kuomnxa npommsku BIOS e o Kuomka BIOS Flashback
(BIOS_FB1) . nossojsAer npomnsarb BIOS.
(Cm. ctp. 3, Ne . 10) e o

Pynxuysa npoumsku BIOS ot ASRock mossonsier o6H0BATS BIOS, He BK/II0Yas CHCTEMY M He MCIIONb3Ys
Hpoleccop.

Ileped ucnonvzosaruem @yrkuuu npouiusku BIOS npuocmarosume BitLocker u no60e wiudposarue
A unu cnysn6y GesonacHocmu, sasucsiusue om TPM. Ybeoumeco, 4mo 6bl ysice COXPAHUNU U CO30anU

peseperyto Konuio Kao4a 60ccmarosnenus. Eciu Ko 60CCano6nenus omeymcmeyem npu

aKmusHoM WUPpPosaHUL, 0arHble OCAHYMCS 3AUUPPOSAHHBIMU, U CUCTEMA He 3a2PYUMCs

6 onepayuontyio cucmeny. Ileped o6rosneruem BIOS pexomenoyemcs omxniouums fTPM. B

NPOMUBHOM CILyHae MOden NPOU3OLIMu HenpozHO3UPYeMblil OmMKas.

Jlst ucnionbsoBauns Gynkumy mpoumsku BIOS ¢ momorpio USB-HakomiTe s BBITOMTHUTE
crefyromine 1eficTBU.

1. Ckauarire HoBeitmmit daitn BIOS ¢ Be6-caiira ASRock: http://www.asrock.com.
2. Ckonmpyiire daitn BIOS na drem-nakonurens USB. @renr-nakonurens USB 1o/mkeH ncmonp3osarTh
aitnosyro cucremy FAT32.
3. Pacmakyiire ¢aitn BIOS us zip-apxusa.
4. Tlepeumenyiite ¢haiin Ha "creative.rom" i coxpaHute ero B KOpHeBoM Kartajore X: drel-HaKOIUTeTb
UsB
5. Iopxmounre 24-KOHTAKTHBIN pa3’beM IUTAHNA K CUCTEMHOJ I/IaTe. 3aTeM BK/IIOUNTE IIepEK/TIoYaTe/b
TIepeMEHHOTO TOKA Ha MICTOYHMKE T TaHUA.
*BK/II0YATh CUCTEMY He TpebyeTcs.
6. TTopxmounte USB-Hakomurens K nopty USB i npoumsku BIOS.
7. TIpumMepHO 3 ceKyH/IbI yiepsKUBaliTe HAXKAThIM Iepekodarens npoumsky BIOS. Hauner murarh
MHJUKATOP.
8. JloxpuTech mpeKpamienys MUTaHWA MHAMKATOPA, 4TO O3HAYaeT OKOHYaHye nmpoumsky BIOS.
*Ec/m MHIMKATOP CBETUTCS 3€/IeHBIM, 3TO O3HaYaeT olmbKy B mporecce npomnskyu BIOS. Y6enurecs,
yTo USB-HakommTensb nopxmoyer K nopty USB pas npommsku BIOS.
**Ecnu CBETOAMOJ, COBCEM He 3aropaeTcs, OTCOENMHNTE MUTAHME OT CUCTEMBbI 1 M3BJIEKUTE/OTK/TIOUNTE
6arapero KMOII oT MaTepUHCKOII I/IaThl HA HECKONIbKO MUHYT. CHOBA IIOAK/IIOUNTE IIUTAHIE I
6arapero 1 IIOBTOPUTE TOTIBITKY.

OJOI0;

ITopt USB pa npommsku BIOS
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H670 PG Riptide

1 Introducao

Obrigado por comprar a placa-mae ASRock H670 PG Riptide, uma placa-mae confiavel
produzida sob o controle de qualidade altamente consistente da ASRock. Esta placa principal
oferece um excelente desempenho com um design robusto em conformidade com o

compromisso da ASRock em fabricar produtos de qualidade e resistentes.

Como as especificagdes da placa-mae e do software do BIOS podem ser atualizadas, o contetido
Q desta documentagdo estard sujeito a alteragdes sem aviso prévio. Caso ocorram modificagoes

a esta documentagdo, a versdo atualizada estard disponivel no site da ASRock sem aviso

prévio. Se precisar de assisténcia técnica relacionada a esta placa principal, visite o nosso site

para obter informagoes especificas sobre o modelo que estiver utilizando. Vocé também poderd

encontrar a lista de placas VGA e CPU mais recentes suportadas no site da ASRock. Site da

ASRock http://www.asrock.com.

1.1 Conteudo da embalagem

« Placa Mae ASRock H670 PG Riptide (Fator de Forma ATX)
+ Guia de Instalagao Rapida da ASRock H670 PG Riptide

« CD de Suporte da ASRock H670 PG Riptide

+ 2 x Cabos de dados Serial ATA (SATA) (Opcional)

+ 4 x Parafusos para Soquetes M.2 (Opcional)

+ 1x Porca autdnoma sextavada para Soquete M.2 (Opcional)
« 1x Painel de E/S
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1.2 Especificagdes

Fator de Forma ATX

+ Design de condensador solido

Plataforma

CPU « Suportas Processadores 12" Gen Intel® Core™ (LGA1700)
+ Design com 9 fases de alimentagio
+ Suporta Tecnologia Hibrida Intel®
+ Suporta Tecnologia Intel® Turbo Boost Max 3.0

Chipset - Intel®* H670

Memoria + Tecnologia de memoria DDR4 de dois canais
+ 4x Slots DIMM DDR4
+ Suporta DDR4 nao-ECC, memoria sem buffer até DI00+(OC)*
* Suporta DDR4 3200 nativamente.
* Por favor, consulte a Lista de Suporte de Memoria no site da ASRock
para obter mais informagao. (http://www.asrock.com/)
+ Suporta médulos de meméria ECC UDIMM (opera em modo nao-
ECC)
+ Capacidade maxima da memoria do sistema: 128GB
« Suporta Extreme Memory Profile (XMP) 2.0 da Intel®

Slot de « 2x Slots PClIe x16 (PCIE1/PCIE3: inico em Gen5x16 (PCIE1);
expansao duplo em Gen5x16 (PCIE1) / Gen4x4 (PCIE3))*
* Suporta NVMe SSD nos discos de inicializagao
+ 3 x Slots PCle Gen3x1
« Suporta AMD CrossFire™
+ 1Soquete M.2 (Chave E), suporta moédulo 2230 WiFi/BT PCle
WiFi e Intel” CNVi (WiFi/BT Integrado)

Gréficos « Os gréficos incorporados Intel® UHD e as saidas VGA s6 podem
ser suportados com processadores com GPU integrada.
+ Arquitetura Gréfica Intel® X° (Gen 12)
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Audio

LAN

E/S do painel
posterior

H670 PG Riptide

Saida grafica dupla: Suporta portas HDMI e DisplayPort 1.4 por
controladores de video independentes

Suporta HDMI 2.1 TMDS, compativel com resolugdao max. até 4K x
2K (4096x2160) @ 60Hz

Suporta DisplayPort 1.4 com DSC (compactado), com resolugao
méx. até 8K (7680x4320) @ 60Hz / 5K (5120x3200) @ 120Hz
Suporta HDCP 2.3 com HDMI 2.1 TMDS, compativel com portas
DisplayPort 1.4

Audio 7.1 CH HD com protecio de contetido (Codec de dudio
Realtek ALC897)

Suporta Protecdo de Sobretensao

Audio Nahimic

LAN Gigabit a 10/100/1000 Mb/s

Giga PHY Intel® 1219V

Suporta Wake-On-LAN

Oferece Suporte a Protegdo de Relampago/ESD
Suporta Energy Efficient Ethernet 802.3az
Suporta UEFI PXE

3 Pontos de Montagem da Antena

1 x Porta PS/2 para mouse/teclado

1 x Porta HDMI

1 x DisplayPort 1.4

1 x Porta USB 3.2 Gen2 Tipo A (10 Gb/s) (ReDriver) (Suporta
Protegao ESD)

1 x Porta USB 3.2 Gen2 Tipo C (10 Gb/s) (ReDriver) (Suporta
Protegao ESD)

4 x Portas USB 3.2 Genl (Suporta Prote¢ao ESD)

* USB3_2_3 sao Portas para Iluminagao de Jogos.

2 x Portas USB 2.0 (Suporta Protecao ESD)

1 x Porta LAN RJ-45 com LED (LED ACT/LINK e LED DE
VELOCIDADE)

1 x Botdo BIOS Flashback

Fichas de dudio HD: Entrada de Linha / Autofalante Frontal /
Microfone
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Armazena-
mento

RAID

Conector

+ 4 x Conectores SATA3 6,0 Gb/s
+ 1x Hiper Soquete M.2 (M2_1, Chave M), suporta modo tipo
2260/2280 PCle Gen4x4 (64 Gb/s)*
+ 1x Hiper Soquete M.2 (M2_2, Chave M), suporta modo Gen4x4
tipo 2242/2260/2280 PCle (64 Gb/s)*
+ 1 x Hiper Soquete M.2 (M2_3, Chave M), suporta modo SATA3
6,0 Gb/s e Gen4x4 tipo 2260/2280/22110 PCle (64 Gb/s)*
* Suporta tecnologia Intel” Optane™ (M2_2 e M2_3 apenas)
* Suporta o Dispositivo de Gerenciamento de Volume Intel® (VMD)
* Suporta NVMe SSD nos discos de inicializagao
* Suporta Kit U.2 ASRock

+ Suporta RAID 0, RAID 1, RAID 5 e RAID 10 para dispositivos de
armazenagem SATA

«+ Suporta RAID 0, RAID 1 e RAID 5 para dispositivos de
armazenagem M.2 NVMe

+ 1x Suporte SPI TPM

+ 1xLED de alimentagio e Cabegote de Autofalante

+ 1x Cabegote de LED RGB
* Suporta no total até 12V/3A, Tira de LED de 36 W

+ 3 x Cabegotes LED Enderegaveis
* Suporte no total de até 5V/3A, Faixa LED de 15W

+ 1x Conector da ventoinha da CPU (4 pinos)
* O Conector do Ventilador de CPU suporta o ventilador de CPU de
alimenta¢do maxima 1A do ventilador (12W).

+ 1x Conector de Ventilador de CPU/Ventilador da Bomba de Agua

(4 pinos) (Controle de Velocidade de Ventoinha Inteligente)

* O Ventilador de CPU/Ventilador da Bomba de Agua suporta o
ventilador de refrigerador a 4gua de 2A maximo (24W) poténcia do
ventilador.

+ 4 x Conectores de Ventilador de Chassi/Ventilador da Bomba de

Agua (4 pinos) (Controle de Velocidade de Ventoinha Inteligente)

* O Ventilador de Chassi/Ventilador da Bomba de Agua suporta o
ventilador de refrigerador a 4gua de 2A maximo (24W) poténcia do
ventilador.
* CPU_FAN2/WP e CHA_FAN1~4/WP podem autodetectar se o

ventilador de 3-pin ou 4-pin estd em uso.
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+ 1 x Conector alimentagdo ATX 24-pinos

+ 1x Conector de energia 8-pinos 12V (Conector de energia de alta
densidade)

+ 1x Conector de energia 4-pinos 12V (Conector de energia de alta
densidade)

+ 1x Conector de 4udio do painel frontal

1 x Conector Thunderbolt AIC (5-pin) (Suporta Placa ASRock
Thunderbolt 4 AIC)

+ 1 x Plataforma USB 2.0 (Suporta 2 portas USB 2.0) (Suporta
Protegao ESD)

2 x Plataforma USB 3.2 Genl (Suporta 4 portas USB 3.2 Genl)
(ASMedia ASM1074 ntcleo) (Suporta Protegao ESD)

+ 1 x Painel Frontal Tipo C USB 3.2 Suporte Gen2x2 (20 Gb/s)
(Suporta Protegao ESD)

Fungées da + AMI Legal UEFI BIOS com suporte multilingue GUI
BIOS + ACPI 6.0 compativel com eventos de despertar
« Suporte SMBIOS 2.7
« CPU Core/Cache, CPU GT, DRAM, VCCIN AUX, +1,05V PROC,
+1,8V PROC, +0,82V PCH , +1,05V PCH de Tensiao de Multi-

ajuste

Monitor de + Tacometro da ventoinha: CPU, CPU/Bomba de dgua, Chassis/
hardware Ventoinhas da bomba de 4gua
+ Ventoinha Silenciosa (Auto ajusta velocidade da ventoinha do
chassi pela temperatura da CPU): CPU, CPU/Bomba de agua,
Chassis/Ventoinhas da bomba de dgua
» Controle multi-velocidade da ventoinha: CPU, CPU/Bomba de
dgua, Chassis/Ventoinhas da bomba de dgua
+ Monitoramento da tensdo: CPU Vcore, PCH, DRAM, VCCIN
AUX, +1,05V PROC, +1,8V PROC, +0,82V PCH, +12V, +5V,
+3,3V

SO « Microsoft® Windows® 10 64-bit / 11 64-bit

Certificacoes - FCC,CE
+ Preparada para ErP/EuP (é necessaria uma fonte de alimentagao

preparada para ErP/EuP)
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* Para obter informagoes detalhadas sobre o produto, por favor, visite o nosso site: http://www.asrock.com

A

Por favor, observe que existe um certo risco envolvendo overclocking, incluindo o ajuste

das definigoes na BIOS, a aplicagdo de tecnologia Untied Overclocking ou a utilizagao de
ferramentas de overclocking de terceiros. O overclocking poderd afetar a estabilidade do
sistema ou mesmo causar danos nos componentes e dispositivos do seu sistema. Ele deve ser
realizado por sua conta e risco. Néo nos responsabilizamos por possiveis danos causados pelo
overclocking.
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1.3 Configuracao dos jumpers

A imagem abaixo mostra como os jumpers sdo configurados. Quando a tampa do jumper é
colocada nos pinos, o jumper é "Curto". Se nao for colocada uma tampa de jumper nos pinos,

o jumper é "Aberto".

W @

Short Open

Apagar o Jumper CMOS

(CLRMOSI)

Jumper de 2 pinos
(ver p.1,N.222)

CLRMOSI permite que vocé limpe os dados do CMOS. Para apagar e reinicializar os
parametros do sistema nos valores predefinidos, desligue o computador e desplugue a
tomada da alimentagdo. Depois de aguardar 15 segundos, use uma capa de jumper para
fazer curto dos pinos no CLRMOSI por 5 segundos. No entanto, nao apague o CMOS logo
ap0s ter realizado a atualizagao da BIOS. Se vocé precisar apagar o CMOS logo apos ter
terminado uma atualizagdo da BIOS, devera primeiro iniciar o sistema e voltar a encerra-
lo antes de apagar o CMOS. Por favor, observe que a senha, data, hora e perfil padrao do
usudrio serdo apagados so se a bateria CMOS for removida. Por favor, ndo se esquega de
retirar a tampa do jumper depois de apagar o CMOS.
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1.4 Suportes e conectores onboard

Os conectores e suportes onboard NAO sdo jumpers. NAO coloque tampas de jumpers sobre
estes terminais e conectores. Colocar tampas de jumpers sobre os terminais e conectores ird

causar danos permanentes a placa-mae.

Suporte do painel de Ligue o botdo de alimentagao,
sistema
(PAINELI1 de 9 pinos)

(ver p.1,N.219)

o botdo de reinicializagdo e o
indicador do estado do sistema

no chassi deste suporte, de acordo

com a descri¢ao abaixo. Observe

HDLED-
HDLED+

0s pinos positivos e negativos
antes de conectar os cabos.

Conecte o botdo de alimentagdo no painel frontal do chassi. Vocé pode configurar a forma para

Q PWRBTN (Botio de alimentagdo):

desligar o seu sistema através do botdo de alimentagdo.

RESET (Botdo de reinicializagio):

Conecte o botdo de reinicializagio no painel frontal do chassi. Pressione o botdo de
reinicializagdo para reiniciar o computador, se ele congela e falha ao realizar um reinicio
normal.

PLED (LED de alimentagao do sistema):

Conecte o indicador do estado da alimentacdo no painel frontal do chassi. O LED ficard aceso
quando o sistema estiver em funcionamento. O LED ficard piscando quando o sistema estiver
nos estados de suspensdo S1/83. O LED ficard desligado quando o sistema estiver no estado de
suspensdo $4 ou desligado (S5).

HDLED (LED de atividade do disco rigido):
Conecte o LED de atividade do disco rigido no painel frontal do chassi. O LED ficard aceso
quando o disco rigido estiver lendo ou registrando dados.

O design do painel frontal poderd variar dependendo do chassi. Um médulo de painel frontal
consiste principalmente em um botdo de alimentagdo, um botao de reinicializagdo, um LED de
alimentagdo, um LED de atividade do disco rigido, um alto-falante, etc. Ao conectar seu médulo
de painel frontal do chassi a este conector, certifique-se de que os fios e os pinos correspondem
de forma correta.

LED de alimentagéo e SPEAKER Conecte o LED de alimentagido do
DUMMY
Cabegote de Autofalante DUMMY chassi e o autofalante do chassi a
(SPK_PLED1 de 7 pinos) +g | este cabecote.
(ver p.1, N.2 20) S
1 ]
|
PLED+|
PLED+
PLED-
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Conectores série ATA3 N = Estes quatro conectores SATA3
Angulo Reto: g m (é suportam cabos de dados
(SATA3_0: 0 = N SATA para dispositivos de

ver p.1, N.° 17) (superior) o F A armazenamento interno com uma
(SATA3_1: %’ m ‘é’ taxa de transferéncia de dados de
ver p.1, N.° 17) (inferior) S Ik P até 6,0 Gb/s.

(SATA3_2:

ver p.1, N.° 16) (superior)

(SATA3_3:

ver p.1, N.° 16) (inferior)

Suporte cabegote USB 2.0 use_PWR Ha um cabegote USB 2.0 nesta

(USB_2_3 de 9 pinos)
(ver p.1,N.°23)

p-
USB_PWR

placa-mée. Cada suporte USB 2.0

pode ter duas portas.

Suporte cabegote USB 3.2
Genl

Vertical:

(USB3_6_7 de 19 pinos)
(ver p.1,N.212)

Angulo Reto:
(USB3_4_5 de 19 pinos)
(ver p.1,N.2 15)

Vbus
Vbus IntA_PB_SSRX-
IntA_PA_SSRX- IntA_PB_SSRX+
IntA_PA_SSRX+ GND
GND IntA_PB_SSTX-
IntA_PA_SSTX- IntA_PB_SSTX+
IntA_PA_SSTX+ GND
GND IntA_PB_D-
IntA_PA_D- IntA_PB_D+
IntA_PA_D+ Dummy
1
1
Dummy IntA_PA_D+
IntA_PB_D+ IntA_PA_D-
IntA_PB_D- GND
GND IntA_PA_SSTX+
IntA_PB_SSTX+ IntA_PA_SSTX-
IntA_PB_SSTX- GND
GND IntA_PA_SSRX+
IntA_PB_SSRX+ IntA_PA_SSRX-
IntA_PB_SSRX- Vbus
Vbus

Ha dois cabegotes nesta placa-mae.
Cada suporte USB 3.2 Genl pode

suportar duas portas.

Painel Frontal Tipo C
USB 3.2 Suporte Gen2x2
(F_USB32_TC_1 de

20 pinos)

(ver p.1,N.c 14)

i

USB Type-C Cable

Existe um Painel Frontal Tipo C
USB 3.2 Suporte Gen2x2 nesta
placa mie. Este suporte é usado
para conexdo de um médulo USB
3.2 Gen2x2 para USB 3.2 adicional
portas Gen2x2.
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4 i i GND
Suporte de dudio do painel Presences

frontal ‘ ouT RET

(HD_AUDIOL1 de 9 pinos) PIQH_IQI
(ver p.1, N.2 26) 1 - T ?
‘ our2_t
J_SENSE
ouT2_R
MIC2_R
MIC2 L

Este suporte destina-se a conexao
dos dispositivos de dudio no

painel de dudio frontal.

1. O Audio de alta definicdo suporta Sensor de Adaptador, mas o fio do painel no chassi deverd
suportar HDA para funcionar corretamente. Por favor, siga as instrugoes no nosso manual e

no manual do chassi para instalar o seu sistema.

2. Se utilizar um painel de dudio AC’97, instale-o no terminal de dudio do painel frontal de

acordo com os passos abaixo:
A. Ligue Mic_IN (MIC) a MIC2_L.

B. Conecte o Audio_R (RIN) a OUT2_R e Audio_L (LIN) a OUT2_L.

C. Conecte a ligagao Terra (GND) a Terra (GND).

D. MIC_RET e OUT_RET destinam-se apenas ao painel de dudio HD. Vocé ndo precisa ligd-

los ao painel de dudio AC’97.

E. Para ativar o microfone frontal, vd a guia “Microfone Frontal” no painel de controle

Realtek e ajuste o “Volume de gravagao”.

Chassis / Conectores da

ventoinha de bomba de

agua FAN_SPEED_CONTROL

(CHA_FAN1/WP de CHA_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE

4 pinos) GND

(ver p.1,N.213)
(CHA_FAN2/WP de
4 pinos)

(ver p.1,N.228)
(CHA_FAN3/WP de
4 pinos)

(ver p.1,N.° 10)
(CHA_FAN4/WP de
4 pinos)

(ver p.1,N.2 18)

Esta placa mae fornece trés
conectores do chassi de
refrigeragdo a dgua de 4 pinos.
Se vocé pretende conectar um
ventilador de refrigeragdo a 4gua
de chassis de 3 pinos, por favor,

conecte-o ao Pino 1-3.

Conector da Ventoinha da FAN_SPEED_CONTROL
CPU_FAN_SPEED
CPU +12V
GND
(CPU_FANI1 de 4 pinos)

(ver p.1,N.° 3) T2 54

Esta placa mae inclui um conector
de ventilador da CPU (Ventilador
silencioso) de 4 pinos. Se vocé
pretende conectar um ventilador
da CPU de 3 pinos, por favor,

conecte-o ao Pino 1-3.




Conector da ventoinha de
bomba de agua/CPU
(CPU_FAN2/WP de

4 pinos)

(ver p.1,N.° 6)

4.3 21

GND
FAN_VOLTAGE
CPU_FAN_SPEED

FAN_SPEED_CONTROL

Esta placa mae inclui um
conector de ventilador da CPU
de refrigeragdo a 4gua de 4 pinos.
Se vocé pretende conectar um
ventilador de refrigeragdo a dgua
da CPU de 3 pinos, por favor,
conecte-o0 ao Pino 1-3.

Conector de alimentagao
ATX

(ATXPWRI de 24 pinos)
(ver p.1, N.o 11)

Esta placa-mae inclui um conector
de alimentagao ATX de 24

pinos. Para utilizar uma fonte de
alimentagdo ATX de 20 pinos,

introduza-a no Pino 1 e Pino 13.

Conector de alimentagao
de 12V ATX

(ATX12V1 de 8 pinos)
(ver p.1,N.0 1)

Esta placa-mae inclui um conector
de alimentacdo de 12V ATX de

8 pinos. Para utilizar uma fonte

de alimentagdo ATX de 4 pinos,
introduza-a no Pino 1 e Pino 5.
*Aviso: Certifique-se que o cabo
de for¢a conectado é para o CPU
e nao para a placa grafica. Nao
ligue o cabo de for¢a PCle a este

conector.

Conector de alimenta¢io
de 12V ATX

(ATX12V2 de 4 pinos)
(ver p.1,N.22)

O
U

Por favor, ligue este conector a
uma alimentac¢do de for¢ca ATX
12V.

*O plugue de sua fonte de
alimentagdo se encaixa neste
conector apenas em uma
orientagao.

*A conexdo a um cabo 4-pin ATX
12V para ATX12V2 ¢ opcional.
Para overclocking avangado,
sugerimos o uso deste conector
junto com o ATX12V1.

H670 PG Riptide
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Plataforma SPI TPM

(SPI_TPM_]J1 de 13 pinos)

(ver p.1, N.°21)

SPI_DQ3
SPI_PWR
Dummy

CLK
SPI_MOSI

RST#
| TPM_PIRQ

[e](e](e}[e][e)(e)
1 (e][e][e][e][e][e)

I
| SPI_TPM_CS#
GND
RSMRST#
SPI_MISO
SPI_CS0
SPI_DQ2

Este conector suporta um sistema
com SPI Médulo de Plataforma
Confiavel (TPM), que pode
armazenar com seguranga chaves,
certificados digitais, senhas e
dados. Um sistema TPM também
ajuda a melhorar a seguranga

de rede, a proteger identidades
digitais e a garantir a integridade

da plataforma.

Conector Thunderbolt
AIC

(TBI de 5 pinos)

(ver p.1,N.227)

Por favor, conecte uma placa
adicional Thunderbolt™ (AIC)

a este conector através do cabo
GPIO.

*Instale a placa AIC Thunderbolt™
no PCIE3 (slot padrao).

Cabegote de LED RGB

(RGB_LED1 de 4 pinos)

(ver p.1, N.0 24)
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1
+12VvG R B

Este Cabegote RGB ¢ usado para
conectar o cabo de extensdo

de LED RGB que permite aos
usuarios escolher entre varios
efeitos de iluminagdo LED.
Ateng¢ao: Nunca instale o cabo
RGB LED na orientagio errada;
caso contrario, o cabo pode ser
danificado.

*Consulte a pagina 40 para obter
mais informagdes sobre esta

plataforma.
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Cabegotes LED O[O 10 Esta plataforma é usada para
Enderegaveis GND conectar caboi de extensao
(ADDR_LEDI1 de 3 pinos) \,OUDTO’ADDR Ajustavel de LED que permite
(ver p.1, N.2 25) a0s usuarios escolher entre varios

efeitos de iluminagdo de LED.
Atengdo: Nunca instale o cabo
de LED Ajustavel na orientagao

(ADDR_LED?2 de 3 pinos) GND errada, caso contrario o cabo
(ver p.1,N.° 8) pode ser danificado.
DO_ADDR
(ADDR_LED3 de 3 pinos) VOUT *Consulte a pagina 41 para obter
(ver p.1,N.27) : mais informagoes sobre esta
plataforma.
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2.7 Botao Inteligente

A placa mée tem um botéo inteligente: Botdo Flashback da BIOS, permitindo aos usudrios

limpar a BIOS.
Botao Flashback da BIOS ° ° A Chave BIOS Flashback permite
(BIOS_FB1) . aos usudrios limpar a BIOS.
e o

(ver p.3, N.° 10)

O recurso ASRock BIOS Flashback permite que vocé atualize o BIOS sem ligar o sistema, mesmo sem a
CPU.

recuperagdo. Se a chave de recuperagao estiver faltando enquanto a criptografia esteja ativa, os dados
permanecerdo criptografados e o sistema ndo serd reiniciado no sistema operacional. E recomendado
desabilitar o fTPM antes de atualizar o BIOS. De outro modo, pode ocorrer uma falha imprevista.

f Antes de usar a fungao Certifique-se que vocé jd armazenou e realizou o backup da chave de

Para usar a fungdo USB BIOS Flashback, siga as etapas abaixo.

1. Faga o download do arquivo BIOS mais recente no site da web ASRock:http://www.asrock.com.

2. Copie o arquivo BIOS para sua unidade flash USB. Certifique-se se o sistema de arquivos da sua
unidade flash USB seja FAT32.

3. Extraia o arquivo BIOS do arquivo zipado.

4. Renomeie o arquivo para "creative.rom" e salve-o no diretdrio raiz de X: Unidade flash USB.

5. Conecte o conector de energia de 24 pinos na placa mae. Em seguida, ligue o interruptor CA da fonte
de alimentagéo.
*Nao hé necessidade de ligar o sistema.

6. Depois, ligue o USB drive na porta USB BIOS Flashback.

7. Pressione o BIOS Flashback Switch por cerca de trés segundos. Depois, o LED comega a piscar.

8. Espere até que o LED pare de piscar, indicando que a intermiténcia do BIOS foi completada.
*Se aluz do LED se torna verde solido, isto significa que o BIOS Flashback néo estd operando

adequadamente. Certifique-se de conectar a unidade USB a porta USB BIOS Flashback.

**Se o LED ndo acender mais, desconecte a energia do sistema e remova/desconecte a bateria CMOS da

placa mée por diversos minutos. Reconecte a alimentagao e a bateria e tente novamente.

e
I

—]
—)

Porta USB BIOS Flashback
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1 Wprowadzenie

Dziekujemy za zakupienie plyty gléwnej ASRock H670 PG Riptide, niezawodnej plyty
gtéwnej produkowanej z konsekwentnie wykonywang przez firme ASRock, rygorystyczna
kontrolg jakosci. Plyta ta zapewnia doskonalg jako$¢ dziatania i solidng konstrukgje,

spelniajacg zobowigzanie firmy ASRock do dostarczania produktéw o wysokiej jakosci i

wytrzymatosci.

Poniewaz specyfikacje plyty glownej i oprogramowanie BIOS mogg zosta¢ zaktualizowane,
zawartos¢ tej dokumentacji moze zosta¢ zmieniona bez powiadomienia. W przypadku

jakichkolwiek modyfikacji tej dokumentacji, zaktualizowana wersja bedzie dostgpna na stronie
internetowej ASRock, bez dalszego powiadomienia. Jesli wymagana jest pomoc techniczna

w odniesieniu do tej plyty glownej, nalezy odwiedzic strong internetowg w celu uzyskania
specyficznych informacji o uzywanym modelu. Na stronie internetowej ASRock, mozna takze
pobrac liste najnowszych kart VGA i obstugiwanych CPU. Strona internetowa ASRock
http://www.asrock.com.

1.1 Zawartos¢ opakowania

+ Plyta gtéwna ASRock H670 PG Riptide (Wspotczynnik ksztattu ATX)
+ Skrécona instrukcja instalacji ASRock H670 PG Riptide

+ Pomocnicza ptyta CD ASRock H670 PG Riptide

+ 2 x kable danych Serial ATA (SATA) (Opcjonalne)

+ 4 x $ruby do gniazda M.2 (Opcjonalne)

+ 1 x gniazdo wsporcze do gniazda M.2 (Opcjonalna)

+ 1x ostona panelu Wejscia/Wyjscia
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1.2 Specyfikacje

Platforma + Wspolczynnik ksztattu ATX

+ Konstrukcja kondensatorami statymi

CPU « Obstuga 12" generacji procesoréw Intel® Core™ (LGA1700)
+ Sekcja zasilania 9 Power Phase Design
+ Obsluga technologii Intel” Hybrid
+ Obstuga technologii Intel® Turbo Boost Max 3.0

Chipset - Intel®* H670

Pamiec + Technologia pamieci Dual Channel DDR4

+ 4x gniazda DDR4 DIMM

+ Obstuga niebuforowanej pamieci DDR4 non-ECC, do 0000+(OC)*
* Natywna obstuga pamieci DDR4 3200.

* Sprawdz liste obstugiwanej pamieci na stronie internetowej ASRock
w celu uzyskania dalszych informacji. (http://www.asrock.com/)

+ Obstuga modutéw pamieci ECC UDIMM (dzialanie w trybie non-

ECC)
+ Maks. wielko$¢ pamieci systemowej: 128GB
+ Obstuga Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 2.0

Gniazdoroz- - 2xgniazda PCle x16 (PCIE1/PCIE3: pojedyncze w Gen5x16
szerzenia (PCIE1); podwojne w Gen5x16 (PCIEL) / Gen4x4 (PCIE3))*
* Obstuga SSD NVMe, jako dyskow rozruchowych
+ 3 x gniazda PCle Gen3x1
« Obstuga AMD CrossFire™
+ 1x gniazdo M.2 (Key E), z obstuga modutu WiFi/BT PCle typu
2230 i Intel® CNVi (Zintegrowany WiFi/BT)

Grafika » Whbudowana grafika Intel” UHD i wyjscia VGA sg obstugiwane

wylacznie z procesorami, ktore majg zintegrowane GPU.
+ Architektura grafiki Intel® X° (Generacja 12)
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Audio

LAN

Tylny panel
Wejscia/
Wyjscia

H670 PG Riptide

Podwdjne wyjécie graficzne: Obstuga HDMI i DisplayPort 1.4 przez
niezalezne sterowniki graficzne

Obstuga HDMI 2.1 zgodnego z TMDS z maks. rozdzielczo$cig do
4K x 2K (4096 x 2160) przy 60Hz

Obstuga DisplayPort 1.4 z DSC (skompresowany) o maks.
rozdzielczo$ci do 8K (7680 x 4320) przy 60Hz / 5K (5120 x 3200)
przy 120Hz

Obstuga HDCP 2.3 z HDMI 2.1 zgodnego z TMDS i portéw
DisplayPort 1.4

Dzwiek HD 7.1 CH (kodek audio Realtek ALC897)
Obstuga zabezpieczenia przed przepieciami
Nahimic Audio

Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s

Giga PHY Intel® 1219V

Obstuga Wake-On-LAN

Obstuga zabezpieczenia przed wyladowaniami atmosferycznymi/
ESD

Obstuga Energy Efficient Ethernet 802.3az

Obstuga UEFI PXE

3 x punkty montazu anteny

1 x port myszy/klawiatury PS/2

1 x port HDMI

1 x DisplayPort 1.4

1 x port USB 3.2 Gen2 typu A (10 Gb/s) (ReDriver) (Obstuga
zabezpieczenia ESD)

1 x port USB 3.2 Gen2 typu C (10 Gb/s) (ReDriver) (Obstuga
zabezpieczenia ESD)

4 x porty USB 3.2 Gen1 (Obstuga zabezpieczenia ESD)

* USB3_2_3 to porty gamingowe Lightning.

2 x porty USB 2.0 (Obstuga zabezpieczenia ESD)

1 x port LAN RJ-45 z LED (LED ACT/LINK i LED SPEED)

1 x przycisk flashowania BIOS

Gniazda audio HD: Wejscie liniowe / Glo$nik przedni / Mikrofon
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Przechowy-
wanie

RAID

Zigcze

+ 4xzlacza SATA3 6,0 Gb/s

+ 1 x Hyper M.2 Socket (M2_1, Key M), z obstuga trybu 2260/2280
PCle Gen4x4 (64 Gb/s)*

+ 1x Hyper M.2 Socket (M2_2, Key M), z obstuga trybu
2242/2260/2280 PCle Gen4x4 (64 Gb/s)*

+ 1x Hyper M.2 Socket (M2_3, Key M), z obstuga typu
2260/2280/22110 SATA3 6,0 Gb/s i trybow PCle Gen4x4
(64 Gb/s)*

* Obstuga technologii Intel* Optane™ (tylko M2_2 i M2_3)
* Obstuga Intel® Volume Management Device (VMD)

* Obstuga SSD NVMe, jako dyskéw rozruchowych

* Obstuga ASRock U.2 Kit

+ Obstuga RAID 0, RAID 1, RAID 5 i RAID 10 dla urzadzen pamieci
masowej SATA

+ Obstuga RAID 0, RAID 1 i RAID 5 dla urzadzen pamieci masowej
M.2 NVMe

« 1 xzlgcze gtéwkowe SPI TPM

+ 1xdioda LED zasilania i zlcze gléwkowe glosnika

+ 1xzlgcze gtéwkowe LED RGB
* Obstuga tacznie do 12V/3A, pasek LED 36W

+ 3 xadresowalne ztacza gléwkowe LED
* Obstuga tacznie do 5V/3A, pasek LED 15W

+ 1 x zlacze wentylatora CPU (4-pinowe)
* ZIacze wentylatora CPU obsluguje wentylator CPU maksymalnym
pradem zasilania wentylatora 1A (12W).

+ 1 x zlacze wentylatora CPU/pompy wodnej (4-pinowe)

(Inteligentne sterowanie predkoscig obrotowa wentylatora)

* Zlacze wentylatora CPU/pompy wodnej obstuguje wentylator uktadu
chlodzenia maksymalnym pradem zasilania wentylatora 2A (24W).

4 x zlacza wentylatora obudowy/pompy wodnej (4-pinowe)

(Inteligentne sterowanie predkoscig obrotowa wentylatora)

* Zlacze wentylatora obudowy/pompy wodnej obstuguje wentylator
ukfadu chtodzenia maksymalnym pradem zasilania wentylatora 2A
(24W).
* CPU_FAN2/WP i CHA_FAN1~4/WP moze automatycznie
wykrywad, jedli uzywany jest wentylator 3-pinowy lub 4-pinowy.



Funkcja BIOS

Monitor
sprzetu

System
operacyjny

Certyfikaty

H670 PG Riptide

1 x 24 pinowe zlgcze zasilania ATX

1 x 8 pinowe 12V zltgcze zasilania (Ztacze zasilania Hi-Density)
1 x 4 pinowe 12V zltgcze zasilania (Ztacze zasilania Hi-Density)
1 x zlacze audio na panelu przednim

1 x zlacze Thunderbolt AIC (5-pinowe) (Obstuga kart ASRock
Thunderbolt 4 AIC)

1 x zlacza gléwkowe USB 2.0 (obstuguje 2 porty USB 2.0)
(Obstuga zabezpieczenia ESD)

2 x zlacza gléwkowe USB 3.2 Genl (Obstuga 4 portéw USB 3.2
Genl) (ASMedia ASM1074 hub) (Obstuga zabezpieczenia ESD)
1 x zlacze gléwkowe USB 3.2 Gen2x2 typu C na panelu przednim
(20 Gb/s) (Obstuga zabezpieczenia ESD)

Obstuga starszych wersji BIOS AMI UEFI z wielojezycznym GUI
Zgodno$¢ zdarzen wybudzania z ACPI 6.0

Obstuga SMBIOS 2.7

Wiele regulacji napiecia CPU Core/Cache, CPU GT, DRAM,
VCCIN AUX, +1,05V PROC, +1,8V PROC, +0,82V PCH,
+1,05V PCH

Obrotomierz wentylatora: CPU, CPU/pompa wodna, wentylatory
obudowy/pompy wodnej

Cichy wentylator (Automatyczna regulacja predkosci obrotowej
wentylatora obudowy przez temperature CPU): CPU, CPU/pompa
wodna, wentylatory obudowy/pompy wodnej

Kontrola wielu predkosci obrotowych wentylatora: CPU, CPU/
pompa wodna, wentylatory obudowy/pompy wodnej
Monitorowanie napiecia: CPU Vcore, PCH, DRAM, VCCIN AUX,
+1,05V PROC, +1,8V PROC, +0,82V PCH, +12V, +5V, +3,3V

Microsoft® Windows® 10 64-bitowy / 11 64-bitowy

FCC, CE
Gotowos$¢ do obstugi ErP/EuP (Wymagane zasilanie z gotowoscia
obstugi ErP/EuP)
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* Dla uzyskania szczegélowej informacji o produkcie, nalezy odwiedzic naszq strong internetowg:
http://www.asrock.com

A

Nalezy pamietal, ze przetaktowywanie jest zwigzane z pewnym ryzykiem, wlgcznie z
regulacjg ustawieri w BIOS, zastosowaniem Untied Overclocking Technology lub uzywaniem
narzedzi przetaktowywania innych firm. Przetaktowywanie moze wplywac na stabilnos¢
systemu lub nawet powodowac uszkodzenie komp tow i urzgdzeri . Powinno

to zostac zrobione na wlasne ryzyko i koszt. Nie odpowiadamy za mozliwe uszkodzenia
spowodowane przetaktowywaniem.
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1.3 Ustawienia zworek

Ta ilustracja pokazuje ustawienia zworek. Po umieszczeniu nasadki zworki na pinach, zworka

jest “Zwarta”. Jesli nasadka zworki nie jest umieszczona na pinach, zworka jest “Otwarta”

W W

Short Open

Zworka usuwania danych z

pamieci CMOS
(CLRMOS1)
(sprawdz s.1, Nr 22)

2-pinowa zworka

CLRMOSI umozliwia usunigcie wszystkich danych z pamigci CMOS. Aby usunac i
zresetowac parametry systemu do ustawient domyslnych, wylacz komputer i odtacz
przewdd zasilajacy od zasilania. Po odczekaniu 15 sekund, uzyj nasadke zworki do zwarcia
pinéw CLRMOSI na 5 sekund. Jednak, nie nalezy usuwa¢ danych z pamigci CMOS zaraz
po wykonaniu aktualizacji BIOS. Jesli wymagane jest usunigcie danych z pamigeci CMOS
po zakonczeniu aktualizacji BIOS, przed rozpoczeciem usuwania danych z pamieci CMOS
nalezy najpierw uruchomi¢ system, a nastepnie wylaczy¢ go. Nalezy pamietac, ze hasto,
data, czas i domyslny profil uzytkownika zostang usunigte tylko po wyjeciu baterii CMOS.
Nalezy pamietaé, aby po usunigciu danych z pamigci CMOS, usung¢ nasadke zworki.
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1.4 Wbudowane zfacza gtéwkowe i inne ztacza

Whbudowane zlgcza gtowkowe i inne zlgcza sq bezzworkowe. NIE nalezy umieszczaé zworek
nad tymi zlgczami gléwkowymi i zlgczami. Umieszczanie zworek nad zlgczami glowkowymi i
zlgczami spowoduje trwate uszkodzenie plyty glownej.

Zkacze gtowkowe na FLED: Do tego zlacza glowkowego mozna

ED-
panelu systemu it
(9-pinowe PANELL)

(sprawdz s.1, Nr 19) END systemu na obudowie, zgodnie z
RESET#

podtaczaé przycisk zasilania,

przycisk reset i wskaznik stanu

przydzialem pinéw ponizej. Przed

HDLED-
HDLED+

podtaczeniem kabli nalezy zapisa¢
pozycje pinéw plus i minus.

Podlgczenie do przyciskéw zasilania na panelu przednim obudowy. Uzytkownik moze

Q PWRBTN (Przycisk zasilania):

skonfigurowac sposéb wylgczania systemu z uzyciem przycisku zasilania.

RESET (Przycisk resetowania):

Podlgczenie do przycisku resetowania na panelu przednim obudowy. Nacisnij przycisk
resetowania, aby ponownie uruchomic komputer, przy jego zawieszeniu i braku mozliwosci
wykonania normalnego ponownego uruchomienia.

PLED (Dioda LED zasilania systemu):

Podlgczenie do wskaznika stanu zasilania na panelu przednim obudowy. Ta dioda LED jest
wlgczona podczas dziatania systemu. Ta dioda LED miga, gdy system znajduje si¢ w stanie
uspienia S1/83. Ta dioda LED jest wylgczona, gdy system znajduje sig w stanie uspienia S4 lub
wylgczenia zasilania (S5).

HDLED (Dioda LED aktywnosci dysku twardego):
Podtgczenie do diody LED aktywnosci dysku twardego na panelu przednim obudowy. Dioda
LED jest wlgczona, podczas odczytu lub zapisu danych przez dysk twardy.

Konstrukcja panelu przedniego zalezy od obudowy. Modut panelu przedniego gtownie

sktada sig z przycisku zasilania, przycisku resetowania, diody LED zasilania, diody LED
aktywnosci dysku twardego, glosnika, itd. Po podlgczeniu do tego zlgcza gléwkowego modutu
panelu przedniego obudowy, nalezy si¢ upewnic, ze jest prawidtowo dopasowany przydziat
przewodow i pindw.

Dioda LED zasilania i SPEAKER Podlacz to tego zlacza gtowkowego
zfacze gtowkowe glosnika DUNIID ;’Q" M diode LED zasilania obudowy i
(7-pinowe SPK_PLED1) v | glosnik obudowy.
(sprawdz s.1, Nr 20) OloloJo

P - 1 9)

|
PLED+|
PLED+
PLED-
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Zkycza Serial ATA3 ~CF R Te cztery zlacza SATA3 obstuguja
Kat prosty: g g kable danych SATA dla
(SATA3_0: $ =l & wewnetrznych urzadzen pamieci z
sprawdz s.1, Nr 17) (Gorny) o, = szybkoscig transferu danych do
(SATA3_1: @ [ [ ) 6,0 Gbls.

sprawdz s.1, Nr 17) (Dolny) E g

(SATA3_2:

sprawdz s.1, Nr 16) (Gorny)

(SATA3_3:

sprawdz s.1, Nr 16) (Dolny)

ZYacza glowkowe USB 2.0 USBSPWR Na tej plycie gtownej znajduje sie

(9-pinowe USB_2_3)
(sprawdz s.1, Nr 23)

p-
USB_PWR

jedno ztacze gtéwkowe USB 2.0.
Ztacze gtowkowe USB 2.0 moze

obstugiwaé dwa porty.

Zlacza glowkowe USB 3.2
Genl

Pionowy:

(19-pinowe USB3_6_7)
(sprawdz s.1, Nr 12)

Kat prosty:
(19-pinowe USB3_4_5)
(sprawdz s.1, Nr 15)

IntA_PB_SSRX+

Vbus
IntA_PB_SSRX-
IntA_PB_SSRX+
GND
IntA_PB_SSTX-
IntA_PB_SSTX+
GND
IntA_PB_D-
IntA_PB_D+

Vbus
IntA_PA_SSRX-
IntA_PA_SSRX+
GND
INtA_PA_SSTX-
IntA_PA_SSTX+
GND
IntA_PA_D-

IntA_PA_D+ Dummy

IntA_PB_D- GND
GND INtA_PA_SSTX+
IntA_PB_SSTX+ INtA_PA_SSTX-
GND
IntA_PA_SSRX+

IntA_PA_SSRX-

IntA_PB_SSTX-
GND

IntA_PB_SSRX-
Vbus

Vbus

1
1
Dummy IntA_PA_D+
IntA_PB_D+ IntA_PA_D-

Na tej plycie gléwnej znajduja
sie dwa zlacza glowkowe. Kazde
zfacze glowkowe USB 3.2 Genl
moze obstugiwa¢ dwa porty.

Zlacze glowkowe generacji
2x2 USB 3.2 typu C na
panelu przednim
(20-pinowe F_USB32_
TC_1)

(sprawdz s.1, Nr 14)

USB Type-C Cable

Na tej plycie gtéwnej dostepne jest
jedno ztacze gtéwkowe generacji

2 x2 USB 3.2 typu C na panelu
przednim. To zlacze glowkowe
jest uzywane do podlaczania
modutu USB 3.2 generacji 2 x 2
dla dodatkowych portéw USB 3.2

generacji 2 x 2.
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Zlacze gtowkowe audio O sencE# To ztacze gléwkowe stuzy do

MIC_RET
panelu przedniego ‘ "ouma podlaczania urzadzen audio do
(9-pinowe HD_AUDIO1) I Io [e) przedniego panelu audio.

, 1 ] (o] (o]

(sprawdz s.1, Nr 26) Mo L

‘ J_SENSE

our2 R

MIC2_R
miC2_L

1. High Definition Audio obstuguje wykrywanie gniazda, ale aby dziatac prawidtowo przewéd
Q panelu na obudowie musi obstugiwaé HDA. W celu instalacji systemu nalezy wykonac

instrukcje z naszego podrecznika i podrecznika obudowy.

2. Jesli uzywany jest panel audio AC’97, nalezy go zainstalowac w zlgczu glowkowym audio
panelu przedniego, poprzez wykonanie wymienionych ponizej czynnosci:
A. Podlgcz Mic_IN (MIC) do MIC2_L.
B. Podlgcz Audio_R (RIN) do OUT2_R i Audio_L (LIN) do OUT2_L.
C. Podlgcz uziemienie (GND) do uziemienia (GND).
D. MIC_RET i OUT_RET stuzg wylgcznie dla panelu audio HD. Nie nalezy ich podtgczaé
dla panelu audio AC’97.
E. Aby uaktywni¢ mikrofon przedni, przejdz do zaktadki “FrontMic” w panelu Realtek
Control i wyreguluj “Glosnos¢ nagrywania”.

Zkacze /wentylatora pompy Ta plyta gtéwna udostepnia

wodnej obudowy cztery 4-pinowe zlacza obudowy
(4-pinowe CHA_FAN1/WP) .y speep_conrol wentylatora chlodzenia wodnego.
(sprawdz s.1, Nr 13) CHAJF‘/:’:‘{/P;LETDAGE Jesli planowane jest podlaczenie
(4-pinowe CHA_FAN2/WP) - oNp  3-pinowego wentylatora
(sprawdz s.1, Nr 28) chlodzenia wodnego obudowy,
(4-pinowe CHA_FAN3/WP) nalezy go podlaczy¢ do pindw 1-3.
(sprawdz s.1, Nr 10)
(4-pinowe CHA_FAN4/WP)
(sprawdz s.1, Nr 18)
ZYacze wentylatora CPU el Ta plyta gtéwna udostepnia
(4-pinowe CPU_FANI1) ol 4-pinowe ztgcze wentylatora
(sprawdz s.1, Nr 3) CPU (Cichy wentylator). Jesli

Tz 34 planowane jest podlaczenie

3-pinowego wentylatora CPU,
nalezy je podlaczy¢ do pindw 1-3.
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ZIjcze wentylatora pompy
wodnej / CPU

(4-pinowe CPU_FAN2/WP)
(sprawdz s.1, Nr 6)

4.3 21

GND
FAN_VOLTAGE
CPU_FAN_SPEED

FAN_SPEED_CONTROL

Ta plyta gtéwna udostepnia
4-pinowe zltacze obudowy
wentylatora chtodzenia
wodnego CPU. Jesli planowane
jest podiaczenie 3-pinowego
wentylatora chlodzenia wodnego
CPU, nalezy je podiaczy¢ do
pinéw 1-3.

ZYacze zasilania ATX
(24-pinowe ATXPWR1)
(sprawdz s.1, Nr 11)

Ta plyta gtéwna udostepnia
24-pinowe zlacze zasilania ATX.
W celu uzycia 20-pinowego
zasilacza ATX, nalezy podlaczy¢ je

wzdluz pinu 1 i pinu 13.

ZYacze zasilania ATX 12V
(8-pinowe ATX12V1)
(sprawdz s.1, Nr 1)

Ta plyta gtéwna udostepnia
8-pinowe zlacze zasilania ATX
12V. W celu uzycia 4-pinowego
zasilacza ATX, nalezy podlaczy¢ je
wzdluz pinu 1 i pinu 5.
*Ostrzezenie: Upewnij sie, Ze
podlaczony kabel zasilajacy jest
przeznaczony do CPU, a nie do
karty graficznej. Nie podlaczaj
do tego zlacza kabla zasilajacego
PClIe.

ZIjcze zasilania ATX 12V
(4-pinowe ATX12V2)
(sprawdz s.1, Nr 2)

N
U

Podlacz do tego ztacza zasilacz
ATX 12V.

*Wtyczka zasilacza pasuje do tego
zfacza tylko w jednym kierunku.
*Podtgczenie 4-pinowego kabla
ATX 12V do ATX12V2 jest
opcjonalne.

Do zaawansowanego
przetaktowywania, zalecamy
uzywanie tego zlacza z ATX12V1.
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Zkacze gtéwkowe SPI TPM SP1DQ3 To ztacze obstuguje system

(13-pinowe SPI_TPM_J1) SPL;‘}N’ERE{ SPI Trusted Platform Module
(sprawdz s.1, Nr 21) SPI_RZ%S I (TPM), ktéry moze bezpiecznie
|reree przechowywac klucze, certyfikaty
[e)(e](e][e)[e)(¢]
i [o)[e](e][e}[e] CI) cyfrowe, hasla i dane. System
JNEPLTPWCS” TPM pomaga takze w zwiekszeniu
bl ST zabezpieczenia sieci, ochronie
SP‘STE';QCZSB cyfrowych danych osobowych
i zapewnieniu integralno$ci
platformy.
ZYacze Thunderbolt AIC Podlacz do tego zlacza dodatkowy
(5-pinowe TBI) karte Thunderbolt™ (AIC) przez
(sprawdz s.1, Nr 27) kabel GPIO.
* Nalezy zainstalowac¢ karte
Thunderbolt™ AIC do PCIE3
(gniazdo domysélne).
Zlycze gtowkowe LED RGB . To ztgcze gtowkowe RGB
(4-pinowe RGB_LED1) +12VG R B jest uzywane do podfaczenia
(sprawdz s.1, Nr 24) przedtuzacza LED RGB, ktory

umozliwia uzytkownikom wybor
sposrdd roznych efektow $wiatta
LED.

Ostrzezenie: Nigdy nie nalezy
instalowac kabla LED RGB w
nieprawidlowym kierunku; w
przeciwnym razie kabel moze
zosta¢ uszkodzony.

*Dalsze instrukcje dotyczace
tego ztacza gléwkowego nalezy

sprawdzi¢ na stronie 40.

138



H670 PG Riptide

Adresowalne zlacza
gléwkowe LED
(3-pinowe ADDR_LED1)
(sprawdz s.1, Nr 25)

3-pinowe ADDR_LED?2)
sprawdz s.1, Nr 8)
3-pinowe ADDR_LED3)
sprawdz s.1, Nr 7)

—~ o~ o~ o~

1
GND
DO_ADDR

VOouT

GND

DO_ADDR
vouT

To ztacze gtéwkowe LED

jest uzywane do podlaczenia
adresowalnego przedtuzacza LED,
ktéry umozliwia uzytkownikom
wybor sposréd roznych efektow
$wiatta LED.

Ostrzezenie: Nigdy nie nalezy
instalowac adresowalnego
kabla LED w nieprawidlowym
kierunku; w przeciwnym razie
kabel moze zosta¢ uszkodzony.
*Dalsze instrukcje dotyczace
tego ztgcza glowkowego nalezy

sprawdzi¢ na stronie 41.
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2.7 Inteligentny przycisk

Ta plyta gtéwna ma jeden inteligentny przycisk: Przycisk flashowania BIOS umozliwia
uzytkownikom flashowanie BIOS.

Przycisk flashowania BIOS e o Przelacznik flashowania BIOS
(BIOS_FB1) . umozliwia uzytkownikom
(patrz p.3, Nr. 10) L flashowanie BIOS.

Funkgja flashowania BIOS ASRock umozliwia uzytkownikom aktualizacje BIOS bez wlaczania zasilania
systemu, nawet bez procesora.

Przed uzyciem funkcji flashowania BIOS, nalezy wstrzymac dziatanie BitLockera i szyfrowanie

A lub zabezpieczenie bazujgce na TPM. Upewnij sig, ze klucz przywracania zostatl juz zapisany oraz,
Ze zostata wykonana jego kopia zapasowa. Po utraceniu klucza przywracania, przy aktywnym
szyfrowaniu, dane bedg nadal zaszyfrowane, a system nie uruchomi sig do systemu operacyjnego.
Zaleca sig wylgczenie fTPM, przed aktualizacjg BIOS. W przeciwnym razie, moze wystgpic
nieprzewidywalna awaria.

Aby uzywac funkcje flashowania BIOS przez USB, nalezy wykona¢ podane ponizej czynnosci.

1. Pobierz najnowszy plik BIOS ze strony internetowej ASRock:http://www.asrock.com.
2. Skopiuj plik BIOS do napedu flash USB. Upewnij sie, ze system plikow napedu flash USB to FAT32.
3. Rozpakuyj plik BIOS z pliku zip.
4. Zmien nazwe pliku na “creative.rom” i zapisz go w gléwnym katalogu X: Naped flash USB.
5. Podlacz 24-pinowe ztacze zasilania do plyty gtéwnej. Nastepnie wlacz przetacznik zasilacza pradu
zmiennego.
*Nie jest konieczne wlgczanie zasilania systemu.
6. Nastepnie podiacz naped USB do portu USB flashowania BIOS.
7. Naciénij przetacznik flashowania BIOS na okolo trzy sekundy. Nastepnie zacznie miga¢ dioda LED.
8. Zaczekaj na zatrzymanie migania diody LED, co wskazuje zakonczenie flashowania BIOS.
*Jesli dioda LED zacznie $wieci¢ stalym, zielonym $wiatlem, oznacza to, ze flashowanie BIOS nie dziata
prawidfowo. Nalezy pamigta¢, aby podtaczy¢ naped USB do portu USB flashowania BIOS.
**Jesli dioda LED nie $wieci w ogdle, nalezy odlaczy¢ zasilanie od systemu i wyja¢/odlaczy¢ na kilka

minut baterie CMOS od plyty gléwnej. Podlacz ponownie zasilanie oraz bateri¢ i sprobuj ponownie.

I

e

—]
—)

Port USB flashowania BIOS
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I8 HE, 2 LED, 6tE E210IE S LED, ALlF S2= FEELI0 ASLICH MAI
MO S 252 0l oo HZE Of 2r0l0f &t & & E0] F&t5 2 XIGH= X
SolgtLict.

H LED Y AT 8l SPEAKER MAl ®ELED S MAl ATIHE
(7 B SPK_PLED1) Du»fh?yw Ol SICION §ZBHAAIR .
(1 HIOIXl, 20 & &= i
2% oo
1
o |
PLED+
PLED+
PLED-
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GND
IntA_PB_SSTX+
IntA_PB_SSTX- GND

GND
IntA_PB_SSRX+

IntA_PB_SSRX- Vbus

IntA_PA_SSTX+
IntA_PA_SSTX-

IntA_PA_SSRX+
IntA_PA_SSRX-

ARl ATA3 U SO OIS Ul KOl SATAS HEls
2= g g £ Z06.0GD/sIOIE 8%
(SATA3_O: oo szsmzesu=
THOIX 178 &= #X) o o ZXS SATAGIOIE Holgs
= ™ ™ o| 5t

Esr/:?/g; . 2 E XI@ELICH

I n =l =l v
1HOIX, 178 82 &X)
(<)
(SATA3_2:
1HOIX , 168 82 &X)
(=)
(SATA3_3:
1HOIX , 168 82 &X)
(<)
USB 2.0 &llH Use_PWR 0l DHH 2 S0l= GtLtel USB
(9 B USB_2_3) 2.0 GICI 2 USLICH. 01 USB 2.0
(1 HOIXI , 23 ¥ &= dts ZE & HE e &
EHE) UASLICH.

USBP;PWR

USB 3.2 Genl &l C[tes 0l DIHEE0E W S HOt
=5 s rn sz OOk masessme QU S|ICH, 2+ USB 3.2 Gen
(19 B USB3_6_7) o GG BE & )2 AHE &
(1 HIOIXI, 1291 gt wesseiOlopee ozt |C}
EX) o Ol oy
2= g %

Vbus.

&0 IHE Bt C

USB 3.2 Gen2x2 ol

(20 El F_USB32_TC_1)
(1 HOIKI, 14 &=

=ES)

USB Type-C Cable

Ol DIHEEN= 8 Y EHY

C USB 3.2 Gen2x2 a4 11Dt

AUSLICH. Ol dltd= It UsSB

3.2 Gen2x2 LEE USB 3.2

Gen2x2 22 HZot= O
|.QEI Ll[:
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M mE 202 6l N e sENCE# 0l 3= QUL EXIE &H

MIC_RET
(9 El HD_AUDIOT) ‘ " ovrrer QO Mo 2Zs= d
(1 HOIXI, 26 & &5 Io |o MEELICEH.
X)) ! QIR0
o= ‘ [ Toura L

J_SENSE
out2 R
MIC2_R
MIC2_L

1. I8& U= M 2 X E X|25tXI8 SHIEH &S5t % MAILl IHE 20/ 01}
Q HDAE XI2olOF BILICH. BN L MA S A0 LIS = XEE Dtet AIAES

EXIoHAIL .

2. ACY7 2LI2 LS AISE Z2 0t 22 EXE et 8% IS 212 a0l
SXIGHIAIL -
A. Mic_IN (MIC) & MIC2_L 0ff S Z&fLICt.
B. Audio_R (RIN) £ OUT2_R0fl &Z 5t Audio_L (LIN)S OUT2_L 0l SHZ&tLICH.
C. Xl (GND) & & X (GND) 0fl &Z&fLICt.
D. MIC_RET % OUT_RET & HD 2CI2 LBt AFEELICH. AC'97 2L 2
Hegez dzs ZRJt ISLICH.
E. M5 00|35 &4 35totc1 % Realtek MO ZHO A “FrontMic” €122 JkAl “Recording
Volume( =& & )'S Z&&LICH.

MAl/ HE EH=Z ™ ¢ %2 Ol DIHEE0E 4 B A
Huly MNAI# HUEH 4000t ETHEA
(4 E CHA_FAN1/WP)  ran_speen_controL USLICH. 3T MAl =HA 22
(1 HOIXl, 13 &= CHA*E:‘*;F;)EI_E;GE HE Aot &< & 1-30
X)) GND HZESIA AL .

(4 I CHA_FAN2/WP)

(1 HOIXl , 28 H &=

=2X)

(4 I CHA_FAN3/WP)

(1 HOIXl, 10 & &=

=2X)

(4 I CHA_FAN4/WP)

(1 HOIXl , 18 H &=

=2X)

CPU ™ H4YH FAN-SPEED_CONTROL Ol OIHEE0= 4 & CPU ™

- (HAS T) HUE I SIS0
ULLICH. 3B CPU B E
Hslie 22 B -3 0

ZoHAIL .

(4 Bl CPU_FANT1)
(1 HOIXl, 3¢ &=

=ES)

12 34

e e
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CPU/9IHH BZ ™
HEH

(4 B CPU_FAN2/WP)
(1HOIX , 6 & &=

iFI)

(=

4.3 21

GND
FAN_VOLTAGE
CPU_FAN_SPEED

FAN_SPEED_CONTROL

%'%LID. 3&' CPU =dA! 2
M= HZotds < & 1-30
HEGIYAIL .

ATX && FH9H
(24 B ATXPWRT)
(1HOIX, 11 & &=
il—I)

(=

Ol BHHEE0= 248 ATX &
HEEI EHE O ASLICH.
20 HATX MBS EA
ArZoted e B0 813
0:'71 Ol,/\l }\lg

1o m|m

et

ATX 12V & & HHE
(8 B ATX12V1)
(1HOIX, 18 &=

Z3x)

Ol tHE=0= 8 &
ATX 12V & & HHE Dt
EHEON ASLICH. 4 & ATX
XS AtEstHE &
10852 [t HZGHYAL.
*Z0:AZE 3 H OIS0l
o JtED Ot CPUERIX
ERIGYAI2 . PCle & &
AOIZ2E Ol HLE O 22X
DY AR .

ATX 12V & & HHH
(4 B ATX12V2)
(1HOIX , 28 &=
X))

=
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N
U

ATX 12V 82338 EXIE 0
HEHON AZotHAIL .

*» M@ S=X Sd e &
220 0l HNHO NS =
ASLICH.

*ATX 12V 4 & A OI==
ATX12V20 HZote X2 A
At ALICH.

g 2222 = Aol 0l
HUAUBE ATX12V1 2 &M

ASE XS AFELICH.



SPI TPM 3l Cf spLoes
(13 B SPI_TPM_J1) Dy

SPI_MOSI
(1 HIOIXl, 21 & &5 RST#
2 ) |TFI'M7PIRQ

O[O[O]OJO]O]O!
i (e][e][e][e](e] CI)
| SPI_TPM_CS#
GND
RSMRST#
SPI_MISO
SPI_CSO
SPI_DQ2

0l HEE I|, CIXE 2B AM
&S 2L HOIEE HEGH
B8t 2 Qli= SPI TPM(Trusted
Platform Module) AlAEIS
KNEAELICH. TPM AlAEIE
HERT 2et2 236t ,
CIXNE AS 2560 2=
fZ42 SXELICH

Thunderbolt AIC HH -
(5 2 T1B1) w

(1 HIOIXl, 27 & &=
X))

Thunderbolt™ 2% 3= (AIC) 2
GPIO HOIEZ 0l HYE O
g?:lé',/\lj\lg

*Thunderbolt™ AIC ItE &

PCIES(DJI2 &%) Ol
EXIotdAIL .
RGB LED all4 1 0l RGB ollti= Creket LED =&
(4 B RGB_LED1) *12ve R B SHE e = A= RGB
(1 HOIX, 24 & &= LED ¢ & 20|22 HEot= Ol
X)) /\}95' LICEH.

" RGB LED 2022
é’%% 2o AXI6HK
OtYAI2 . OE @s 32
HOIS0l &2 = JAsULTH.
0l ol 40l CHEr =

40 HIOIXIE HFXRGHMAIL .

F=2 XNE Jtsstk LED 1
ol o GND
DO_ADDR

(3= ADDR l_ED1) vour

(1 HOIXl, 25 &=

PSEN|

(3 ADDR _LED?2) GND

(1 HOIXl , 88 &=

il_?.(_ ) DO_ADDR
VOuT

(3 Z! ADDR LED8) 1

(1 HOIXl, 78 &=

PSEN|

OIS0l =42 .
=0l ollCHofl CHet =0t XNIE2
41 HIOIXIE FXROHMAIL .
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BIOS EcHAI® HE o _o BIOS ScHAlgH A =
(BIOS_FB1) . BIOSE ZcHAIE += ASLICH.
(3HWIOIXIS, 108 &= &X)

ASRock BIOS ZcHAIH JISS AE56tH AlAE 32 AHX 210, 8XI0 CPU 810l BIOSE
(e}

AO0IES == ASLICH.

BIOS Flashback 7ISE At&3dt7] &0i BitLocker & TPM Ol 2| £dt= 2 253t E= 2ot2
A SEOIAIR. 57 7/t 0101 HEE 0 #HYL A= 22I5tMAL. 2S5t EH35tE
SOt = I FeE IR GIOIHE A= 233t 4EZ2 RAELD AIAE0l 2 HHM=Z
CHAl 2 E5HXI & LICH BIOSE HI0IEGH| &ofl fTPM S B & 3t8 28 AEE!LICH.

JEX @28 0IIX &= H0iot 2a4g + ASLICH.

USB BIOS ZcHAIS JISS AIZotA®™ Otell HAHE GENAIL .
. ASRock 2l C+= IAIOIENA Zl 4 BIOS Y2 CH2E S &LICH: http://www.asrock.com.
2. BIOS It 2 USB ZcHAl Sct0IE20 SAFELICH. AHE 21 USB EcHAl E2t0122 It
A A0 FAT32 0f0F ELICH.
.BIOS Y9l =g ELICH.
4. ItY 0| S22 “creative.rom”22 B R 0SS CISH 22 X2 2E UAEL| 0l MEELICH.
UsSB ZchiAl E2t01E .
5. 24 M HUEHE OIHE =0 AZELICH. O3 TS 83 33E X2 AC ARAXIE ALICH
* ANAE MRAS AKXl 2LOtE ELICH.
6. Ol Xl USB S2t0IEE USB BIOS ECHAIY LEN HAZESLICH.
7.BIOS EcHAIY ARXE &% 3% S SSLICH. 0c4™ LED JF Z2H01J] AIZELICEH.
8. LED Ot ZetlE && WMNHK, = BIOS EcHAl0l =2 WNHX JICHILICEH.
* ED HEAISOl =MoZ Al HM A2H 0l= BIOS SHAIYO| HHE &Sot UK
O|0IELICH. USB E2t0I2 8 USB BIOS Z2iAltY LEOf| A2 0F &LICH.
*+ LED ZHO| HAIK| LS LS ANAEHC MAZS GHHIE £ Z 22t OIHE=0A CMOS HHE2IE
HH/HZ MBI AL . M2 HHEICIS MHZ S = ChAl AIEGHA AL .

w

62

22
==

O
®
O

e

I

il —
ol =

—]
—)

USB BIOS ZcHAIH ZE
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1 [ZCHIC

ASRock H670 PG Riptide ¥V —HR—RZHBEHW LIFTHEHDH LS TET W E T, ASRock
DB —EH U s B E RO FCRIGEESN TR D E I N B L ANz
AHADD NIRRT =V AL T,

DRI TERUCERT D ERHVE T, ZDO~V=2 T VDNEICEE R b o745

AL, B S N—a 2 0d, T 72 < ASRock DT =71 FMPSOAFTESLEIIC
R0 EF, OV —R— RIZBT 2 BT YA — RSB AT, TR DE

TFINEDNTDFERE RS, 20 0= 7Y FTEEL 7ZE 0N, ASRock DU =71 |

Tl HD VA 77— REBLON CPU Ha— h—E ¢ &2/ E T, ASRock =71
k http://www.asrock.com.

Q v —R— ROk &L BIOS ¥ 7 NO = TITEHIND ZEDBH D8, ZD~V=2T /L

1.1 N\vTr—Y ORE

 ASRock H670 PG Riptide ¥ H'—R—F(ATX 7+ —LT 77 %—)
+ ASRock H670 PG Riptide 7171~ Ar—)VH AR

+ ASRock H670 PG Riptide ¥"K—h CD

o 2x U7V ATA (SATA) 7—R 7 —T ) (AT a)

s 4xM2 Vv MR KT vay)

o« 1xM2 V7Y MNHARYRAT (AT vay)

e 1xI/O SV —)UR
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1.2 1%

WA AN
TH+—L

CPU

Fv Tk

*EY

HRERA LY b

TS5T19TR

o ATX 7A—LT7U4%
o [@Ekar T oYkt

o 5512 X Intel® Core™ 7112w ¥ (LGA1700) IZXfh
o 9EFT T —AKE!

« Intel® Hybrid 77/ B —ICx G

o Intel* Z—RT—AK Max 77/ 10— 3.0 I<HHG

¢ Intel®° H670

o T a7 )VF v )V DDR4 ATV HEAE
* 4xDDR4 DIMM A |
o K 0000+(OC)* D DDR4 ./ > ECC, 7 2/\w 7 7—RAE
[ SIN
* DDR4 3200 123 A T+ 715 o
* FEHNC DUV TIE. ASRock V2 7Y A RDOAEY —H R—h—E7%
SIEUTLTZE W, (http://www.asrock.com/)
« ECC UDIMM AEVEY 12— UH G (non-ECC E— R CH
B
o VATLAEYDRKAR 128GB
o Intel* T/ AN —LAEY FTT 7A)V (XMP) 2.0 IR

2x PClex16 A1y  (PCIE1/PCIE3 : Gen5x16 (PCIE1)
T2, Gen5x16 (PCIEL) / Gendx4 (PCIE3) TT a7 IL) *
LB T ¢ X7 & LT NVMe SSD I

e 3xPCle Gen3xl A

o AMD CrossFire™ %2R —bk

¢ 1xM2 Y7 vk (KeyE), XA 72230 WiFi/BT PCle WiFi £
2—)V& Intel° CNVi - (B85 WiFi/BT) 1THIS

o Intel° UHD 7T 71 7 ANIKE Y 2.7 VB LT VGA i,
GPU IfAINIe T 0ty b —DHRTHR—FESNET,
o Intel’X° 7574 v I AT —FT7F % (Gen 12)
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o TaTIVIT T4y DA ML UIe Ty AT LA ar ba—
Z°C HDMI JR— k& DisplayPort 1.4 R— M X his

o K 4K x 2K (4096 x 2160) @ 60Hz D KFFHFIE L FARED
3% HDMI 2.1TMDS IR b

o XK 8K (7680 x 4320) @ 60Hz/5K (5120x3200) @ 120Hz O
DSC (FEA#) AR T DisplayPort 1.4 IS

+ HDMI 2.1 TMDS H#0 HDCP 2.3 3K U DisplayPort 1.4 R—
MG

*d—T4A * 7.1 CHHD A —7 1% (Realtek ALC897 Audio Codec)
o B—ULREITHIG
* Nahimic A —7" %

LAN « FHEw bk LAN 10/100/1000 Mb/s
o 7 PHY Intel® 1219V
+ Wake-On-LAN (T A7 &> F2) ICHIS
o H/EEEXUNEE (ESD) IRAEICHIS
o TRIVFZROINA—H 3 b 802.3az &Y FE—F
+ UEFIPXE ZHH—h

D77 INFR IV o 3x 7 YT THOMFRA U
1/0 ¢ 1xPS2 X UR [ F—R—FHK—F
o 1xHDMIE—F
* 1xDisplayPort 1.4
+ 1xUSB 3.2 Gen2 Type-A ;R—} (10 Gb/s) (U RZFA/Y)
(B SR (ESD) {1ty
¢ 1xUSB 3.2 Gen2 Type-C R—1 (10 Gb/s) (U RFA7Y)
(B SR (ESD) {1t
¢ 4xUSB 3.2 Genl R—b (HESAE (ESD) fREICHTIR)
*USB3_2_3 &, I4 h=V =3IV R—FTT,
+ 2xUSB 2.0 R—b (FEXUGE (ESD) LREITHIE)
o LED % 1xRJ-45 LAN ;R—h (ACT/LINK LED & SPEED
LED)
e 1xBIOS 75w a/\w KRR
« HDA—T4 A Iy w7544 | TaY NAE—h— | <A
7
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A=Y

RAID

aARTZR

* 4xSATA3 6.0 Gb/s I* T X
+ 1xHyper M2 V7w b (M2_1, F— M), %17 2260/2280 PCle
Gen4x4 (64 Gb/s) E— RIS *
+ 1xHyper M2 V7w b (M2_2, F— M), XA 2242/2260/2280
PCle Gen4x4 (64 Gb/s) E— RIS *
+ 1xHyper M2 V7w b (M2_3, F— M), %A1 2260/2280/22110
SATA3 6.0 Gb/s & PCle Gendx4 (64 Gb/s) E—RITHFJi *
* Intel® Optane™ 777/ B —ITHHs (M2_2 BXU M2_3 HH )
* Intel® 5 HE T /31 X (VMD) IZHHES
* BT A2 & LT NVMe SSD I
* ASRock U.2 Fv MTHf i

o SATA ALL—Y 7731 ADY;# RAID 0, RAID 1, RAID 5 3K
U RAID 10 I3t

o M2 NvMe AL — 7731 ZHIC RAID 0, RAID 1 BET
RAID 5 29 R—h

o 1xSPITPM N\w&—
o 1xEJHLED LAY —H—\w X —
* 1XxRGBLED \W&—
HEt 12V/3A,36W £TD LED AR w TSRS
e 3x 7KLY TV LED N\ X —
Aat 5V/3A.15W £TOD LED AR TS
¢ 1xCPUTZ7raAXTR(4EY)
*CPU 77V AXT IR A 1A (12W) DFE IO CPU 77 K
LET,
o 1xCPU/ U —R—KRYT 770 aAxr24 ) (AX—FT7
>R EIED
* CPU/ A —R—RU T T 7K 2A 24W) DD T+ —2
— == LET,
o 4x VY=Y | UA—R—IRYT T ART R A EY) (A —
77 2RI
* X = | UF—R—R T T 7 NIRK 2A 24W) DIHTIDT +
— R =7 ==L LE T,
* CPU_FAN2/WP 35K T CHA_FAN1~4/WP IZ 3 BV E/zld 4 BV
T IMERENTOZNEINEHIIRIE TEE T,



BIOS #RE

IN—Foz7

T=4l—

(o8

=RE
=¥

H670 PG Riptide

1x24 B2 ATX BHI R I X

1x8 ¥V 12V BHIARI 2 (B EERI T %)

1x4 ¥V 12V BFRIRI 2 (EEEERIRT2)

1 x B SRIVA—T o A TR TR

1 x Thunderbolt AIC I3%7% (5 ¥>/) (Thunderbolt 4 AIC 77—

R ORHR—MHE)

1x USB 2.0 N\ & —(2 DD USB 2.0 R— Mxfity) GiEEAUK
% (ESD) {RaEICHTI)

2x USB 3.2 Genl ™\v&—(4 D USB 3.2 Genl K— MIHIE)

(ASMedia ASM1074 /\7") (B XUILEE (ESD) fRFEICHTIG)

1x 7Y RS2V EAT CUSB 3.2 Gen2x2 ™\ X —

(20 Gb/s) (FHFEESULEE (ESD) fRFEICHTIG)

AMI UEFI Legal BIOS, £ 5 ifi GUI Y R— M &

ACPI1 6.0 YL = A 77 A X2 b

SMBIOS 2.7 Y R—F

CPU 7 / ¥+ /2, CPU GT,DRAM, VCCIN AUX, +1.05V
PROC, +1.8V PROC, +0.82V PCH . +1.05V PCH &LV FiH
#

T7YBRAA—R . CPU,CPU/ A —R—KV T v — |7
F—R—=RT T 7

577> (CPUIREICHE S Ty — 7 7 Y S % F ) «

CPU,CPU/ U —R—IKV T v — | I —R—KTT7

b

T 7OV EERIE © CPU, CPU/ WA —R—KRV T, v —

VI —B—=R T T

FBIERGH © CPU Veore, PCH, DRAM, VCCIN AUX, +1.05V

PROC, +1.8V PROC, +0.82V PCH, +12V, +5V, +3.3V

Microsoft® Windows® 10 64 £~ k /11 64 € k

FCC.CE
ErP/EuP Ready (ErP/EuP X i S IR AEAREREE DA EETS)
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* FHFEAIC OV TR, Gt D=7V N ETEKZEE N,

A

http://www.asrock. com

BIOS REDFEE, 7> 54 FA— =20y 272/ 0l =D, Yr—F~—71D
A=y DR E e, N a2y 2L, —ED YR ZfE
WETOCIHEFLIZE, F—N—0 By I TBESRTABRPLEI R oI, PR
TADALR—R MOTNARPWHT D ZEBH Y EF, ZEHHDEETIT>TS

TEEV, BT, A —N—2 0y I(Z L BBAAD BTN A D RET DT THESTE
=129
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13 v VIN—%E
TDATANE, V¥ 8—DRESTHERRLUTVET, Jri8—F v v TP EIH

EoTWVBE, Vvis—d Ia—h T, Vv8—F vy ITHRE AN E>TWVix
WIEAIKIE, Vvs—R =72 T,

W @

Short Open
CMOS 7V 7V x /78—
(CLRMOS1)

2B TR 8~
(p.1.No. 22 ZR)

CLRMOS1 7Z{fio>T CMOS NDT—2%E 77 TEET,7UT7 LT T 74V REIC
VAT LISTA=Z—2 )y B, AV a—2—DEFEEZYI0, BIEHSEIF
O—RZIFNTLIEEV 15 B> TS, v 7 3—F+ry S 72l LT CLRMOS1
Loy s s B a— ¥ E T, /2720, BIOS 27y /T — LIz EZIC, CMOS %
U7 UIRNTLIZE W BIOS 27w 77— k4%, CMOS 27U 7§ 21 EMNH UL, Ik
YN AT LEREEI L, Zh D CMOS 7V 7 77> av RiTHRHC T ¥y hA > LT
SBEEWVSAY—R, [ B, 2= —DF 74V T a 774 )bk, CMOSs DO7Eith
EEON LT AIC DI HEEND LIS HELIEEV,CMOS 7 7 LI T,
Tx R —Fry T TN L TLIEE W,
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14 AVR—ROAN\YEZ—=¢AXT%

A

AL R— RN =L IARI RG>/ S—TldHDFEB Ao CNENYX—LIRTX
11320 2 78— F 0y TR RO TLIEE VNV X =L PIRT LU 1 27N —
Frw TEHE DL, Y —R— FICYPHAEIEEC DB DET,

VAT LISHI ANy B — LD . [ ABIN D 7 TN O s

(9 ¥ PANEL1)
(p.1.No. 19 %)

PRSI NN ol IDE e
I T Y=Y DVAT LA
T—RAKRT Y T 2Ny

R—lcy b LES T —T V%

HDLED-

HDLED+ BHidhlEicii oo+ —
I DI TLIEE N,

PWRBTN (FBJfia4 ) :
S — I SR DEIRA S AR L TIES 0, BIFRS CHEHALT, X7 A
EANT DI EERETEET,

RESET (Ut R4 2) :

S — S RAE N DY T MRS AZERE L TSTES VY, a2 Ba—s =37 =X
720, EEOFEBZFETTERVEEITIE, Ve MRZ LT, a2 Ba——
ZHEBLET,

PLED (327X LED) :

S = SR N R DBPFAT —H R A 2D —H— T LTS IEE N, SR TARR
g, LED 33554T LE T S R FAH S1/53 R Y —FIRFEDHAIZIZ, LED (35085 50
(FET, SRATAD 4 RY —FWRREE 7 1ZFEIRA 7 (S5) D& XiZid, LED 1247 T,

HDLED (N—F R4 772 74 £ LED) :
Sy — S HIE NN DN—R R4 7727 70 © T+ LED IZHE LTS /2& 0, N—FF
FATDT —H & GBI E 1L ZIABPIZ, LED 12TV E T,

B NFAT YA T, S —SAS Lo TERD Z E3D D E T, Bl SHNTE P a—IL
1%, BICEWRARS > Yty FRs A IR LED, N— R K74 772 7+ E 7 LED, At —
B—1REPSHRSNE T, S — S DR N RNVE D 2L E ZD~y X — 5 e
BHENTIE, BEROFEDETE, L DB L THIELSAEHKLTNDZ LEHIOTS
Vt=12N

I LED LAY —71— SPEAKER Sy — IR LED L2 — R
. DUMMY R N .
Ny R — DUMMY Y—Hh—7 O\ R —T
(7 ¥ SPK_PLED1) v | LTLIEELY,
P
(p.1.No. 20 Z#) [ oo
PLE||3+ |
PLED+
PLED-
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TUTIU ATA3 D375 N I 2| NG 4 DO SATA3 AR T Z—
A E :,_E 3. 5 6.0 Gb/s DT —2ifigik
(SATA3_0: o =l © HETHNIBA L —T T8 A
p-1.No. 17 2D (1D o | D SATA 7 =2 —7 )V ¥
(SATA3_I: 2 2 R—hLET,

= =
p.1.No. 17 ) CF{i) & = &
(SATA3_2:
p-1.No. 16 Z) (L{)
(SATA3_3:
p-1.No. 16 ZHi) (D
USB 2.0 \w&— USB_PWR TOXY—R—RiZlE 1 DD

(9 ¥ USB_2_3)
(p.1.No. 23 B&)

p-
USB_PWR

USB 2.0 Ny X —NEEfE T
F9,2D USB2.0N\vH—{X2
DDR—=r 2P R—FTEXT,

USB 3.2 Genl "\ —

Vbus IntA_PB_SSRX-

ﬁ‘ﬁ . IntA_PA_SSRX- IntA_PB_SSRX+
B IntA_PA_SSRX+ GND

( ~ ) GND IntA_PB_SSTX-

19 [ USB3_6_7 IntA_PA_SSTX- IntA_PB_SSTX+
IntA_PA_SSTX+ GND

(p.1.No. 12 B0

IntA_PA_D+

IntA_PB_D+
Dummy

[EfH

(19 ¥ USB3_4_5)

IntA_PB_D- GND
GND INtA_PA_SSTX+
) P
(pI\ No. 15 Zh IntA_PB_SSTX+ IntA_PA_SSTX-
IntA_PB_SSTX- GND
GND IntA_PA_SSRX+

IntA_PB_SSRX+
IntA_PB_SSRX-
Vbus

IntA_PA_SSRX-
Vbus

1
1
Dummy IntA_PA_D+
IntA_PB_D+ IntA_PA_D-

CORYP—HR—FIZiF 22D
Ay A —DEFENTOET,

% USB 3.2 Genl & —I&,
2DDR—MEYR—FTEET,

USB 3.2 Gen2x2 \W& —
(20 >/ F_USB32_TC_1)
(p.1.No. 14 B

Tay SV EALT C

USB Type-C Cable

ZORYP—FR—F Licid. 1D
D7y "MKV EAT CUSB
3.2 Gen2x2 Ny A —hHDE

T, TONY X —X, BN USB
3.2 Gen2x2 ‘R—MIC USB 3.2
Gen2x2 BV a— )V ki3 57
DIEHEINE T,

161



PA=PAVAE S N esEncE # TONYZ—E, Tay bt —
Ty R — ‘MIC_TSUU?ET TAAISFINCA—T 4 AT
(9 ¥ HD_AUDIO1) ololo 5 A AT BI2DDED T,
(p.1.No. 26 B ‘ T e

[ Toura_L
J_SENSE
ouT2_R
MIC2_R
MIC2 L

1 NATy 7= ard =T g Ty BT Y AR— R LTHET D, IEELL
Q BERET B700ITIE, S — S DNRILTA ¥ =03 HDA &R — KL TB Z LT

Fo BEVDIRATAZRY (F135121F, BHD~V=2 T VBLN vy —>Dv==2T
IDFETRIZHESTS 2S00,

2. AC’ 97 F—T A RN EHT 25 AL, IRDAT 7 C, Bl g —T 1 4
Ay L —(ZROFHT T 7ZE 0,
A Mic_IN (MIC) & MIC2_L (ZH#e LE T,
B. Audio_R (RIN) % OUT2_R(Z, Audio_L (LIN) % OUT2_L IZ##E L E 7,
C. 7—X (GND) 27 —X (GND) IZ#6e L E 7,
D. MIC_RET & OUT_RET (%, HD 4 —7 ¢ A/ SRAHHTF, AC' 9T A—F 1 A/ NHK /AT
1ZZNE BBk T DU BL D D EB A,
E. 7ol hA 2 B H T HICIE Realtek 2> hr—/L XKD [FrontMic) & 7T,

(G & ft) B LTS/EEU,

T — | Ut —2—K 4221 ZORYP—R—RiF4DD 4
VST yARTR EVIKEHI v —2 a2
(4 ¥ CHA_FANI/WP) ¢y speen_control SN TVET3EVD
(p.1.No. 13 ) CHAFAN SPEED | = KImET 7 o et
(4 ¥ CHA_FAN2/WP) B oo BB EY 13 ITHERILT
(p.1.No. 28 ) LT,

(4 ¥ CHA_FAN3/WP)
(p.1.No. 10 &)
(4 ¥ CHA_FAN4/WP)
(p.1.No. 18 /i)

CPU 77>2aAXRTR o ot 1 ZOYP—R—RiZ 4 ¥ CPU
(4 ¥~ CPU_FAN1) Ty ERE T 7)) AR Z—H
(p.1.No. 3 ZiR) EfiENTOET3 ¥ D CPU
T s e T7 VT A AIciE ¥y

1-3 1SR LTLIE SN,
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CPU/ U4 —2—KR>TS
T7V/AXRTR

(4 € CPU_FAN2/WP)
(p.1.No. 6 2l

4.3 21

GND
FAN_VOLTAGE
CPU_FAN_SPEED

FAN_SPEED_CONTROL

CORYP—R—FZ 4 ki

HI CPU 77> AR ZWEAE
NTVET,3 VD CPU K

T 7 i 55 a3 E
13 ICHEE LTI E W,

ATX BRI 2
(24 ¥ ATXPWR1)
(p.1.No. 11 ZR)

CORYP—R—Fid 24 Y
ATX BRI ZDEFHENT
WET,20 B0 ATX B2
MdBIZ. BV 13icdDd
BTEHILTLIZE W,

ATX 12V BRI AR IR 8 o 5 TORYP—FR—RiE gy

(8 > ATX12V1) %%%8 ATX12V BRI R 2V &

(p.1.No. 1 Zi®) h 1 NTVET,4 2D ATX H
EEHT BT EV 1L 51
A TERLTIZE N,
R B S NTCVW A ERT —
TIVIN, 75T 497 ZH1—RH
T3, CPUHITH BT &%

FBLTLIEE WV PCle BT —

TV DART Z—ITHERL
BNTLIEELY,

ATX 12V EJRIaART X 1 ATX 12V BRZ ORI RIT

(4 ¥ ATX12V2) U FERHLTLEE W,

(p.1.No. 2 ) UL *BIRHGT S 73 oaxsx
I 1T UL LA TED
TEXH A,

* ATX12V2 \D ATX 12V 4 €/
=7 IVOREREA T av T
ED

B ANy I
119Icid. coaxrrz—%
ATX12V1 & —FEICflHT 5L
ZRBEHHLET,

H670 PG Riptide
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SPI TPM N\ & —
(13 ¥/ SPL_TPM_J1)
(p.1.No. 21 &)

1

SPI_DQ3
SPI_PWR

Dummy

CLK
SPI_MOSI

RST#
|TﬁM,mRQ

O

[e)[e)(e)[e)[e](e]

[e)[e]{e][e]

I
| SPI_TPM_CS#
GND

ZDAXRT L SPI FIAT W R
TR TF—L T2l
(TPM) ¥ AT LITHIST B DT,
#T Y ZVEIE,  SAT—R,
F—REERAMETEET,
TPM AT L E Tz, 2y T —
JYFaVl Tk, TIRV
AEMHE L, STy R —
LOFER R RRELE T,

Thunderbolt AIC IRT &
(5 ¥ TB1)
(p.1.No. 27 )

RSMRST#
SPI_MISO
SPI_CS0
SPI_DQ2

GPIO r—7 )V ff>C,
Thunderbolt ™ 77 R >/ /1—F
(AIC) 2T DA R HH LT
LEEW,

* Thunderbolt ™ AIC 77— R7%
PCIE3 (74U A k) IZHL
DFRHFTLIZE W,

RGB LED & —
(4 ¥~ RGB_LED1)
(p.1.No. 24 ZIiD)

+12VvG R B

ZD RGB "\ X —I RGB LED
R —T7 IV ORI &
N, S I—P =3 & F
&% LED GEARIH D HFER
THEMWTEET,
TEEE : RGB LED 77— U]
ST TANCED A RNT
F2E W &S HO 5
JBET—=TIhET BTk
MHOET,

Oy BT BTG
TRIZDWVTIE, 40 R—=VETH
HES72E W,




H670 PG Riptide

7 RLAFT7)V LED N\ 4? ?I Q TONYZ—7fFH LT, 7 Rl

2— GND Y7V LED Er—7 )V 2

(3 ¥~ ADDR_LEDI) oo e, 1 —Y—13 TEXE

(p.1.No. 25 ) 7% LED T4 T4 VT IR I Dtk
NTEXT,

HEE 7 RLY IV LED 7 —7
JVERBES 72 NS HUD A1) 7%

(3 ¥~ ADDR_LED2) GND WTLIEEW, [lE-S Tz mIC

(p.1.No. 8 ZHH) oo aoo W35 L, r—7)UhMikiE

(3 ¥~ ADDR_LED3) vout THZENHVET,

(p.1.No. 7 ZH) ! * TONY X —IC S RS
TRICDWVWTIE AL R—V BT
TELIZE W,
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27 AR—FRZY

RYP—R—RIII A= RZD 1 DEHENTVET :BIOS 7Ty a/NwIRAE
VNCED. BIOS BT T2 BTENTEET,

BIOS 75w a/NwIREY o _o BIOS 7w a/Nw I ALy F
(BIOS_FB1) . IZXD.BIOS 275295
[J o

(p.3.No. 10 &) EMTEET,

ASRock BIOS Flashback BEHEZ(# J119 4UE, VAT LOEF 2R AT I, CPU ML TEHELTE
BIOS ZHEHITEET,

U7 g% —FFEIE LTS EE 0, YD) —F =3 TR SN 7 T 7SR TNDE 2 &
ERERL TS TES D BEBAE T2 T4 7T BEE, YN —F—BRFELTODEHA T —
LI EALSNIZEEITRY, S RTAIA N —T 4 > T RATATERBI L E A, BIOS %
FEHIDHNS TP %N T5 2 L2 MR L E T, €5 L&, PHICRIEHENEAETS
A[FEVED DD E T

f BIOS Flashback #4REZ {47 2B, BitLocker & TPM ZMEFFT B EALE/-IEEF=

ROTFNMEAICHEST USB BIOS Flashback HEREZ L £,

1. ASRock DY 7 HA MIBEHID BIOS 7 7 )V 72X H—RLE T : http://www.asrock.com.

2. BIOS 7 7AWV USB 75 Y2 RIA TICAE—=LE T, USB 77w a RIATDT 7 A )V A
TN FAT32 TH 5T EFHERLTIE I,

3. BIOS 7 7V AT 7OV BRI L E 9,

4. 774\ 47% lereativeorom) ICZEH LT, X: USB 7T ¥ a RIA TD)V—hT 4 L7 M R{E
LET,

5. 24 EVBRIAIR I 2P —R—RNcERLE T, K. BIRIHAEEO AC A1y FE4 I
L9,
* VAT LOBWFELAT BRI HOEE o

6. RIC, USB RFA 77 USB BIOS Flashback ;R— MR LE T,

7. BIOS Flashback A F7%2#) 3 FRIHH LA £ 9, LED Dl LiroH E 9,

8. LED Wil L7a< /A3 F THBET, BIOS DT Ty ¥ VI M5E (% & LED LD E
ER
* LED T MOV EUC AT % 8541, BIOS Flashback BN IEL S BIfELTCUWRWNC L& MR L &

9, USB KT+ 7HY USB BIOS Flashback R— M SN TR T L ZERLTIZE W,
** LED W E o7z AT LW &I S AT LDOEFZ YD P —KR—Fn5 CMOS 73y 7V —
RO ONUE T, BIRE Ny 7D —EFHEE LT, FalfTU 7TV,

I
B

il
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H670 PG Riptide

1 &9

RSB SLAE B H670 PG Riptide £41, XRIRMBLEZE—RFRREBEHIRELEH
HREFENER. CREFSEZRENMAERIEIIERIZITN W IEEE.

B FERAEH BIOS S FTBEEEH, Bk, AXIEAHIABARESRERTER, BT

Q BITIEH, HMBAXEEEMTEN, WEHAIREIGEHEEERGE, BT
BIMHITIEM, MREFESI TREXAGFEARSFF, IEHERENTRIM AT
BETAZESEE. Bt EEEMT EKEIRH VGA 71 CPU #5174, 4%
2k http://www.asrock.com,

1.1 813585

« 1£%E H670 PG Riptide £4% (ATX #4&R )
« £2 H670 PG Riptide iR % 35357

« 1£3E H670 PG Riptide X154

o 2 X HR1T ATA (SATA) #iiss (i£m)

o 4xi22z (M2 IEEE[ER) (1£M)

o IxBEHE (HM2EEFER) (EW)

« 1x1/0 @R
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1.2 #i&

& o ATX #UAE R~
- REMBEEFEIT

CPU o X% 12 1€ Intel® Core™ 45 (LGA1700)
9 BiREMEIRIT
+ X #% Intel® Hybrid Technology
+ #% Intel® Turbo Boost Max Technology 3.0

mHE « Intel®H670
HNTF « XiEi# DDR4 HEHA

+ 4xDDR4 DIMM ##&

« X¥5DDR4 JEECC, FFEFNTE, fmmZH 5000+(0C)*

* Zx 52 # DDR4 3200,

* ES AL EmM LG ER Memory Support List (R X#5%)
TR, (http://www.asrock.com/)

+ X¥5 ECCUDIMM MR (JE ECC #3R1E)

- IBRFENFERAETE: 128GB

+ Z#% Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 2.0

i EiE « 2xPClex16# (PCIE1/PCIE3: £ -Gen5x16 (PCIET);
I - Gen5x16 (PCIE1) / Gen4x4 (PCIE3)) *
* ¥ NVMe SSD B{ERzh&E
« 3xPCle Gen3x1 &
+ ¥ AMD CrossFire™
+ 1xM.2 Socket(Key E), 3z#¥2:E! 2230 WiFi/BT PCle WiFi &
BeF0 Intel® CNVi (/X WIFi/BT)

E « A GPU &R E 28 A 5 Intel® UHD Graphics &L
71 VGA #it.
« Intel® X® EIfZ4244 (Gen 12)
o WERHL : @ ML /R IEH 28 32 7 HDMI #0 DisplayPort

1.4 im0
« X¥53A TMDS #9 HDMI 2.1, AL 4K x 2K
(4096x2160) @ 60Hz

+ #5 DisplayPort 1.4, DSC (E#%fE) |A/SIHERIL 8K
(7680x4320) @ 60Hz / 5K (5120x3200) @ 120Hz
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H670 PG Riptide

+ X¥5HDCP 2.3 % 3% TMDS i HDMI 2.1 X% DisplayPort 1.4
prpu|

=0l « 71 CHEiEES (Realtek ALC897 E 4R fRALEE)
o ZIEHEFERP
« Nahimic &

LAN « Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s
« Giga PHY Intel® 1219V
o ¥ Wake-On-LAN (9 LR E2)
o XEH /ESD IR
o TEHEHEMIAKM 802.3az
« 325 UEFI PXE

JEE# 1/0 ¢ 3XKRELRER

« 1xPS/2 RBAx / 82 &m0

« 1xHDMI %A

+ 1xDisplayPort 1.4

» 1xUSB3.2Gen2 A Z£24% 0 (10 Gb/s) (ReDriver)
(3245 ESD &#P)

« 1xUSB 3.2 Gen2 C Z£& %0 (10 Gb/s) (ReDriver)
(3245 ESD &#P)

+ 4xUSB3.2Gen1 %O (32#5 ESD {R#)

*USB3_2_3 £ Lightning Gaming i#1£3&,

+ 2xUSB2.0#%M0 (SZ#% ESD fR#)

* 1xRJ-45LANi%H, # LED (ACT/LINK LED %1 SPEED

LED)
+ 1xBIOS EA%
. BIBEETL  KIRAAN /RIER / ERX

g « 4xSATA36.0Gb/s 0
o IxBHEM2ZEO (M2_1, KeyM) , #5ZE! 2260/2280
PCle Gen4x4 (64 Gb/s) #= *
« IXBHEM2iEO (M2_2, KeyM) , R
2242/2260/2280 PCle Gen4x4 (64 Gb/s) # 3 *
o 1xBHEM2EO (M2_3, KeyM) , Z#HZEE! 2260/2280/
22110 SATA3 6.0 Gb/s #1 PCle Gen4x4 (64 Gb/s) # 3 *
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* % #% Intel® Optane™ Technology (¥ M2_2 1 M2_3)
* % #% Intel° EEEEEE (VMD)

* 3745 NVMe SSD RI{E/E&1&

*RIFEEU2EN

RAID

% #5 RAID 0. RAID 1. RAID 5 #1RAID 10, FF SATA ##fi
BE&
« XF M.2 NVMe #f#i%%&, #5RAIDO. RAID 1#1RAID5

#0O « 1xSPITPM R
« 1xHjR LED 7= 22450
« 1xRGBLED ##k
* B #EHES 12V/3A,36W LED XT%
o 3x AT Sk LED R
* BHEFIERE 5V/3A, 15W LED k1%
+ 1xCPU RO (4%
*CPU MEB#EOXZ#FHES 1A (12W) ThEE) CPU XU,
o TxCPU/RRREEED (4%) (FaeREEEEH)
*CPU/ KRR EBEZIEFES 2A (24W) IR KIS KE.
o AxHLFE/KRRREEO 4§ (BeEREEEEH)
*HFE [ RRRBEZERES 2A (24W) IEKSKE.
* CPU_FAN2/WP #1 CHA_FAN1~4/WP "I IX Bzhtem 3 $Hiak
4 SRR R B EEM,
o 1x24 %t ATX BiR#EO
« 1x8%t12VEEEO (SFERIEEOD)
o Tx4%t12VEEZEO (SFEREED)
o 1 RIERESED
1 x Thunderbolt AIC##0 (5 %t) ({¥3z# ASRock
Thunderbolt 4 AIC )
« TxUSB2.0 #ZMl (3z#2 4 USB2.0%0O) (3z# ESD {R4F)
+ 2xUSB3.2Gen1 ##M (%4 4 USB3.2Gen1 ix0)
(ASMedia ASM1074 £2¢88) (Z#5 ESD 1R#7)
o 1xAEIER C ZEE USB 3.2 Gen2x2 #H (20 Gb/s)
(3Z#% ESD 1R#P)
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BIOS
TIRERE =

Wl

RIERST

TAIE

*EXERRIER,

A

H670 PG Riptide

AMI UEFI Legal BIOS, X#%iE= GUI

ACPI 6.0 FR#& B4

3z ¥ SMBIOS 2.7

CPU W% / %%, CPUGT, DRAM, VCCIN AUX, +1.05V
PROC, +1.8VPROC, +0.82VPCH, +1.05V PCH B £ Xif
B

RE#iEIT: CPU. CPU/KER. #l5E / KRRE
BENE (RIECPUIREBNARINERGERE) .
CPU. CPU/7KZE. #38 / KREXE

REEMEREIES]: CPU. CPU/ KR, H5E / KRR
FLEMHE: CPUVcore. PCH. DRAM. VCCIN AUX.
+1.05VPROC. +1.8VPROC. +0.82VPCH. +12V. +5V.
+3.3V

Microsoft® Windows® 10 64 {iL / 11 64 {iL

FCC. CE
ErP/EuP 32#F (FE ¥ ErP/EUP BIFRIR)

IEVEIBIEATAIM L http://www.asrock.com

TNREIBRSE—ENE, GEEZ BIOSIRE, LA "AHBYHRA" , BEH
EZFHBY TR, BYARESYNEREMREE, BENRERAHFIREER
73, BT LIEGR BIBREFIZE ., HATT B F B & A AR T 557,
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1.3 BE&igE

LERRMMIR BB, I$BREIEREIX LM LR, B "EE" o MRXLHH
LisHRB&kmE, B& F® .

W W

Short Open
&Rk CMOS B4k
(CLRMOST1)

2 gk
(MEE1TT, E221)

CLRMOS1 fiF %Rk CMOS v #iiE. EEBRMEBERASHBIBINRE, BX
AT EN, MBI LR TRIRELESL. & 158/F, ERABZEE CLRMOST £/
§TMERE 5 . BR, B2 EEH BIOS /FiENER CMOS, WMREFZEERI TR
BIOS E#i 55k CMOS, MMERFNRLE, FEXHBBRITIER CMOS H1E.
HER, B BH. HEMNARRKIAREXHREHT CMOS Bit/F 4 S#HiER.
TEICEEBRR CMOS FEL T B4k IR,



H670 PG Riptide

1.4 tREEmAED

é RBHERIFZEOTEB L, TEIFERLIGRE X LIZMFEO L, 1FBRLIEFREX
LERERIFNSE O LIS 230 EAE AL K X SR,

ARG ERIER RETHEMSISE, BILHE
(9 £t PANEL1) ErmiERE. EEREAR

(M1, 8B191) GRS IR R KT EERE B L HE M.

FEEELLGANEIC TERASTRL

HDLED+

PWRBTN (RiF#z4H) :

NG RTETIR L AR HEH. 1R T LB B {3 P FR A4 K A R 2 Y 7 3
RESET (ZE&E#4) :

EEEINERT AR LRI EE . WRITENEY, RERITEZENED, #KE
ERAENEITEL

PLED (R4 HE LED) :
EEEIAERTEIR LRI BIIRZSIE T AT, RALRIEIRIERS, M LED &, RFELHE
S1/53 FERRIRZSRT, 1k LED (A, RGLLTE S4 FERRIAZS 3L XA (S5) A, Ut LED 48K,

HDLED (R&#i&z) LED) :
NG RTETIR L R9RE 425 ) LED #5747, EAHIEFEIEIE S ASERS, Lk LED
=i,

BIERRITHRIEY AT M AATER. FIEREREECQIERIREE. EEL.
FLIR LED. fE7iE5) LED #8741, HmEaes. Wil iaa B R SERE IR,
PRIRIZE L 53 ECFA ST 53 B IE A L,

FR LED #0347 7= 2845 R D?JPMEMAL(ER B5HLFEEIR LED FHfEinE
(7 t SPK_PLED1) DUMN|IY BRIERERI IR,
RETR, %204 Al
(ME1T, E201) e

1

PLED+|
PLED+
PLED-
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817 ATA3 0 ~OF e, XA SATA3 EONERE 6.0
HA: 2 ,%’ Gh/s BiE 1% 1% F i R &R 17 %
(SATA3_0: 1= BlS e saTa miRs.
REIT, B (B o -,

(SATA3_1: 2 |_ |_2

RE1H, £174) (F) EE

(SATA3_2:

RE1T, £164) (&)

(SATA3_3:

WE1T, £164) (T)

USB 2.0 $£ UsE_PwR It E#_EH—4 USB 2.0 $2R.

(9%t USB_2_3)
(MR, £2341)

1t USB 2.0 M)+ 4 ik 0.

USB 3.2 Gen1 M
BEH:
(19 $t USB3_6_7)
(ME1T, F£124)

EAA:
(19 $t USB3_4_5)
(RE1T, £151)

Vbus
IntA_PB_SSRX-
IntA_PB_SSRX+
GND
IntA_PB_SSTX-
IntA_PB_SSTX+
GND
IntA_PB_D-
IntA_PB_D+

Vbus
IntA_PA_SSRX-
IntA_PA_SSRX+
GND
IntA_PA_SSTX-
INtA_PA_SSTX+
GND
IntA_PA_D-

IntA_PA_D+ Dummy

IntA_PB_D- GND
GND INtA_PA_SSTX+
IntA_PB_SSTX+ IntA_PA_SSTX-
IntA_PB_SSTX- GND
GND IntA_PA_SSRX+
IntA_PB_SSRX+ IntA_PA_SSRX-

IntA_PB_SSRX-
Vbus

Vbus

1
1
Dummy IntA_PA_D+
IntA_PB_D+ IntA_PA_D-

teFEwRER 2 MER., B4
USB 3.2 Gen1 M AT A4
wa,

BUTE#R C 282! USB 3.2

Gen2x2 £
(20%tF_USB32_TC_1)
(MFE1T, F£141)

USB Type-C Cable

HeEREF—DETER C 2R

USB 3.2 Gen2x2 #%Hi, LLiZRIH
Fi%E$E USB 3.2 Gen2x2 1
FRASHAN USB 3.2 Gen2x2 %M.,



H670 PG Riptide

BT R B i Sk Wi A TS SIS B 5122
(9 $t HD_AUDIO1) ouee BT ESRER.
Z4 z. 3 /\

(WE1TT, 8261) ol

[ Tour2_t

J_SENSE

OUuT2_R
MIC2_R
MIC2_L

1. EBESSEFFEFLEEN, 1BHIFA LRIEIREL LR35 HDA T BEER TIE, 154
BBEA TR F MAAHLFE F A AT B 2 R 4.
2. MRIEMER AC7 BSTER, BHBU T RIEE X EERIE R E ST
A. ¥ Mic_IN (MIC) £+ 2 MIC2_L,
B. # Audio_R (RIN) i£#%%] OUT2_R, i Audio_L (LIN) i£#Z] OUT2_L,
C. #s#3 i (GND) £ # 2] #itbis (GND).
D. MIC_RET #1 OUT_RET R F =B 4B R, BELFFELI ACY7 BSiERIE
EEN.
E. ZEHEIZERN, 1552 Realtek fZ#|EHR_LAT “FrontMic” (FiZ£5=X) #TF,
% ‘Recording Volume” (REEE) .

WA/ kKRR EEO 422t e ERIRMEEA 4 $HKSHLAE
(4 $t CHA_FAN1/WP) REE#ED, MREBITEERE3
(ME1T, F134)  ran_seeep_conTrol MK RE, BEECERE
E4 %; CHA_FANZ/VY\I;) Ot ate B§HRD 1-3,

J]_'L. 23 1 ﬁ, gﬁ 28 } GND
(4 $t CHA_FAN3/WP)
(RE1TT, £101)
(4 §t CHA_FAN4/WP)
(RE17T, H181)

CPU RN Fav.sreED_conTr. I EATIRMEE 45 CPURE (B
(4t CPU_FAN1) oy ERE) #0, WREITEE
(RE1H, $31) #35 CPURE, BIgEEE

— B8 1-3,
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CPU/ KRR E#ZO

(4 §t CPU_FAN2/WP)

(RE1TT, %61

4.3 21

GND
FAN_VOLTAGE
CPU_FAN_SPEED

FAN_SPEED_CONTROL

e E IR 4 St REED.
WMREITEZER 3 §1 CPU ki@
RE, EEEERREM 1-3,

ATX BiF#EN
(24 $t ATXPWR1)
(RE1TT, 1T HD)

It E IR 24 §F ATX RRIRE
O, M 20 $t ATX BIE,
TEIBETRI 1 FNEHHD 13 FRIEE.

ATX 12V BB O e 5 It E 4TI 8 §F ATX 12V HLIE
(8§t ATX12V1) 8%%8 O, EEM 45 ATX B,
(REI1T, £14) A ] EIBETHI 1 FOEHED 5 RIEE,

* o EMIREIEN IR A
F CPU, TdEER+F. FEIE
PCle FUBZHHIZEIILIZO.

ATX 12V B iE#E O — B ATX 12V HIBEHE B 11
(4 §F ATX12V2) D U a.

(1T, H24) UL * BLE IR Sk RBEM— DA EHE A
tefEO,
* AT RUE ATX 12V 4 $Hi%iE
Z ATX12V2,
HF BRI, BRI
OS5 ATX12V1 #BEER,

SPITPM 328 PLDas It O 345 SPI Trusted
(13 $t SPLLTPM_J1) Platform Module ({5{EF &1
(RET1T, E214) | B TPM) R, AR

OOOOOCI)_ FHEZA. B=iEH. ZfM
J[olololololo 38, TPM RGth AT I BN
Isomcs  mmmzne, mpusspi

smfﬁr’é%m HIREESTEMN,




Thunderbolt AIC #0
(5 §t TB1)
(ME1R, FE2719)

&% A GPIO £ 1% Thunderbolt™

¥R+ (AIQ) EHE R tkiEO,
*{£1& Thunderbolt™ AIC + %%
2| PCIE3 (BRiAFEEE) .

RGB LED #&H]
(4 ¥t RGB_LED1)
(MR, £2441)

+12VvG R B

Itt RGB #%f F Fi%# RGB LED
EKEZ, AILAP®ERRER
LED TR

iEE: RGBLED &&%#EAmE1]
MEIR, B, KHELIE,
*ESHE 40 T T BRI
BT,

A Sk LED R
(3 ¥t ADDR_LED1)
(WE1TT, 8251)

(3 ¥t ADDR_LED2)
(WE1R, E81)
(3 §t ADDR_LED3)
(WE1R, E71)

GND
DO_ADDR
vouT

GND
DO_ADDR
vouT

1

L HEM A F i3 A L LED %
K&, FiLAPEERRER
LED XTI R,

TR BHIIEREA ERER
SHELED £, BEMSIRIFLL.

*ESEE 4 T RXAER

BT,

H670 PG Riptide
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2.7 EaedRH

FREH—Eaeiedl: BIOS BRIk, fiFF FRIE BIOS.

BIOS El[A#24
(BIOS_FB1)
(M3, H1041)

&Bfi ASRock BIOS [El[AIf14E,

BIOS [EliRAIFF X 521 F Pl #i
BIOS,

EFARGER. EELFER CPU BRI EHT BIOS,

&8 BIOS EIATIREZ AT, 1A E1Z BitLocker LI RAEMAI{K#EF TPM BIINZ L Z 214,
R EFIEH EMRBEH. WMRMEL FENREREEEHARK, BIEFREME,
BRETL5IZERIER G, EWHEER BIOS ZAIZEMA fTPM, ZHNFIFEL LT AT

TRYELIE,

E{E A USB BIOS B[4,

EIRE T E S RRITIRE.

. M ASRock ik T#i 5 # BIOS 3Xf4: http://www.asrock.com,
. 1§ BIOS XS #12| USB IN%E, R USB NEEM4HRSH FAT32,

EXHEGEA “creativerom” , FHFEREE XWIRBRT: USB AEE.

1
2
3. MESE 4 f# & H BIOS 314,
4
5

824 SRIRESKIRA ER. ARTHRRRRAFX.

*AHFRARFER,

(=)}

*IR LED #E RN EAZEERRE,

USB BIOS EliRlifH .

. #J51% USB I3 A USB BIOS ElA##H A,
7. $Z{E BIOS BIRFX =R #AH. SAE LED FIRIALR.
8. %% LED fz1E A4, BALLEE BIOS NFE FEM.

tBA BIOS BRI R EEMHIT. 15554015 USB EENZRIAA

* R LED R R, BMARGKRIRER, AF1E CMOS Bt A ERFELLY / Wi FF i it s,
FEFILO, EinEEmRabFER,

e

—]
—)

=]
=]
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B 5 B = mis R HR T

RIEPELGE TRAES~RITREHEEDE) K SI/T11364-2006 NRFES™
RISRIEFIRRER] , BRFEEFREHTIRT, BUREERERE-RPEEN
EEFFVEBTRAHL EINE B RE NI IEER I TRBITA S M A=E ™
EMEMHR, KR EAME, ERFEA~ERZENREEE EFERE—ZiR. B—F
ZHFAFRZIMRIERIR, BRI ERZIMRERDRA 10 &,

10

FEREYRBITENBZRE S EIH

HERTREFGNESEEVRBTRNERRSEIRN, BSRUTRERIR
BA.

BT ARNRHTR

5 (Pb)| % (Cd)| & (Hg)| 7s#v$% (Cr(VI)) [£2B% 3 (PBB) [£ 12— %7t (PBDE)
BRI LB R
mazay | | 9| ©° © © ©
i‘ﬁMn "E'l_. X o o o o o
BB &M

O: RNZAHEEWRIIZE A A B R RS 8397 S)/T 11363-2006 #REHE
HIPRBERIUAT,

X RRZAESHENREVEIZBHE BRI PR S EEH S)/T 11363-2006 #Rf
MERRBER, RIZAMHNFFEEETES 2002/95/EC HIFE,

&if WERAR I RERER, REE-RESERKLT.
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=N
1 =171
BB EEZ H670 PG Riptide EM#41R, AEMMLELRRAERE T—EH

-
AERMARER. AERRNARIRENERNGE, TEHEEEHRBERT
RE .

7 EHIRAEE R BIOS BRI RE B EF, FTUAXHNBUEEE, BAS{TEH.
Q WA X EEMIER, FEEZFETIGEIRE, THIMEH, EEFEHLK

EHIRERIRIBATHE, FLEIRIABL R R H AR ER M. BHAY

TEEZFKEIRHA VGA +& CPU 35158, FEE4Fu) http://www.asrock.com,

1.1 BERSE

« ## H670 PG Riptide £##K (ATX R~T)
« #EZ H670 PG Riptide [RIELR 15

. % H670 PG Riptide %18k

« 2xSerial ATA (SATA) B4 (EA)

o Ax 2% (ERAR M2 EE) (EH)

o Ix8H (ERAR M2EE) (EH)

o 1x1/0 miRHE
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1.2 18tg

Fh

CPU

fEFcHEE

BrF

H670 PG Riptide

ATX R~F
EREE AR

FE% 12 1€ Intel® Core™ EEIE2E (LGA1700)
9 ERMB AT

X1 Intel® R & H T

742 Intel® Turbo Boost Max ##7 3.0

Intel® H670
%18 DDR4 RR IR BEH 4y

4 x DDR4 DIMM #&1#&
1% DDR4 3 ECC EEFER IS, RS ANLE 5333+(00)*

* [R 4% & DDR4 3200,
*MEELSEMN, FSHFEEL LNTEETER.
(http://www.asrock.com/)

323 ECCUDIMM 2iBeg#4l (idE ECCHRX TIEE)
RARGMCIEEAIE 128GB
%% Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 2.0

2x PClex16 #Hi#& (PCIE1/PCIE3: E Gen5x16 (PCIE1);
# Gen5x16 (PCIE1) / Gen4x4 (PCIE3)) *

* 4 NVMe SSD £/ Bt Rz AR

3 x PCle Gen3x1 %

%% AMD CrossFire™

1x M.2 $HEE (Key E), %1% 2230 & WiFi/BT PCle WiFi {40 %
Intel® CNVi (&3 WiFi/BT)

EIRE & GPU RIEIE 257 7 42 Intel® UHD Graphics Built-
in Visuals % VGA #i i,

Intel° X* BRnF%4E (88124K)

SEPHL . BB BERIEH 32 E HDMI X DisplayPort
1.4 E R

%18 HDMI 2.1 TMDS & 1%, mAMTESIE 4Kx 2K
(4096x2160) @ 60Hz

% i DisplayPort 1.4, DSC (B# ) RAMBTESE 8K
(7680x4320) @ 60Hz / 5K (5120x3200) @ 120Hz

% HDCP 2.3, & HDMI 2.1 TMDS #B%&1£#A DisplayPort 1.4
L3
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LAN

ZER 110

HEER

182

7.1 CHHD & (Realtek ALC897 EH:EHHE2E)
SERFIRE
Nahimic &3

Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s
Giga PHY Intel® 1219V
XIBABERGRER

XEER FERE

Sz#Z 802.3az EEE &gt 2 K483
%1% UEFI PXE

3X RRLHED

1xPS/2 B,/ $iRERIE

1 x HDMI E#E1R

1 x DisplayPort 1.4

1xUSB 3.2 Gen2 A ¥RZUE %18 (10 Gb/s) (ReDriver) (XIEFFE
RE)

1xUSB 3.2 Gen2 C #5241 #%18 (10 Gb/s) (ReDriver) (XIEFFE
RE)

4xUSB 3.2 Genl E#iR (XEFERE)

*USB3_2_3 & Lightning Gaming %18,

2xUSB2.0 EiEE (FEFERE)

1xRJ-45 LAN i#E#£38, & LED (ACT/LINK LED % SPEED
LED)

1 x BIOS Flashback %41

HD B ETL: RIREA AIEMIERE

4 x SATA3 6.0 Gb/s %88

1 x Hyper M.2 #E (M2_1, Key M), 31 2260/2280 #!
PCle Gen4x4 (64 Gb/s) # 5 *

1x Hyper M2 fEEE (M2_2, Key M), 32iE 2242/2260/2280
#l PCle Gen4x4 (64 Gb/s) &3 *

1 xHyper M.2 fEFE (M2_3, KeyM), 18
2260/2280/22110 SATA3 6.0 Gb/s 2! PCle Gen4x4 (64 Gb/s)
R

* 3742 Intel® Optane™ 4 (f£FR M2_2 1 M2_3)
* X% Intel® HEREEEEE (VMD)

* 338 NVMe SSD {55 B wEfE
*HIFEEU2ES
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RAID o St SATA REFHEXIE RAIDO. RAID 1. RAID5 &
RAID 10
o #t# M.2 NVMe 775 E3Z4Z RAID 0. RAID 1 % RAID 5

%08 « 1xSPITPM #E&t
« 1x EiF LED R BN\ HEst
» 1xRGB LED #E&t
* st e 8 12V/3A, 36W LED &%
« 3x A EHE LED HEét
* @t R = 48 5V/3A, 15W LED 4%
+ 1xCPU [E F#%5E (4-pin)
*CPU BB #EXERS 1A (12W) EFEINEH CPU R,
« 1xCPU /K EFHRE R (4-pin) (FEHEEFHEEZH)
*CPU /RS EHBRREEXIERS 2A (24W) ERENERKCE
o AxHERR KRB RIS 4-pin) (BEREREEES)
* R K E B EREEZIERD 2A (24W) EBIEMKSE
* CPU_FAN2/WP #1 CHA_FAN1~4/WP w] E &=l 2 & 1EH
3-pin B 4-pin E .
1x 24 pin ATX EiR#ZE
« 1x8pin 12V EFEE (EZEERIEH)
« 1x4pin 12V EFEE (EZEERIEH)
o 1 x FIEREAIEE
+ 1xThunderbolt AIC #88 (5-pin) (Z#ZEZ Thunderbolt 4
AIC )
« 1xUSB2.0 gt (3218 2 1B USB 2.0 ##%18) (iBEFERE)
+ 2xUSB3.2Gen1 #Egt (3218 4 18 USB 3.2 Gen1 Ei%iR)
(ASMedia ASM1074 &£4738) (ZBFERE)
1 x AR Type C USB 3.2 Gen2x2 #Eét (20 Gb/s) (ZiEHEE
1R¥E)

BIOS Li&E + AMI UEFI Legal BIOS & £7& GUI Xi&
+ ACPI 6.0 ¥ & M2 5 Bh i
+ X% SMBIOS 2.7
« CPU #Z:>[REL. CPUGT. DRAM. VCCIN AUX. +1.05V
PROC. +1.8VPROC. +0.82VPCH. +1.05VPCH ZEE£EH
®
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IEESRE s o EREES: CPU. CPU/KASE#. #38/ KAEBAR
- BERAE (IkCPUBREBFHHAZEREREE)
CPU. CPU/7KiSEH. #3R/ KAEHERR
- ERESEHEEEE: CPU. CPU/KSEE. H3R/ K4SEE
A&
. EEEEE: CPUVcore. PCH. DRAM. VCCIN AUX.
+1.05VPROC. +1.8VPROC. +0.82VPCH. +12V. +5V.

+3.3V
BRI « Microsoft® Windows® 10 64 {it 7t / 11 64 ii 7T
B « FCC. CE

+ ErP/EuPready (EEf#% ErP/EuP ready EiR{LHESS)

* WEEmAEAAE, FLEFIR4ELE: http://www.asrock.com

AR, BAFREELRERERER, HFEIEF% BIOS FRIRE. KA

A HHBERMNEEAGIRBREETR, BAMEESHEERGHREER HE
BEZEHERGHTHREEERGE. BRBITREERARREE. HFIER
EBSEETE R R FIBE IR E T A A,
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1.3 BHRERE

EfIBTREMRRNAN. ERGIBEEHE LR, ZBRA NER) . BREHE
WEESHE, ZHEE TREU .

W W

Short Open
&R CMOS B4R
(CLRMOS1)

2-pin B4R
(FB2E%E1H, &% 22)

AF A CLRMOS1 5Bk CMOS & #l. BEFRRERRFSBRARHE,
FAMEEHER BRTERMBERNERR. EE/F1580%, FEABRRIE
# CLRMOS1 ERY pin 528&4) 5 %, FiB, SFAZAEEH BIOS & 3LBIER CMOS,
HIETEEHBIOS Téiﬂﬂ:ﬁl‘? CMOS, RIAALEMMEBARLS, REREITER
CMOS Bh{ERIAM. FiEE, RAEAEME CMOS B4 &EMR%EE. B, B
RiEAEERREE. %EZ’E, LB CMOS B T Bb4RE,
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1.4 e HEET R IR

REHEE RIZFRE TR BER, AT RIEEEIE LA RIFR L, ABMRIEETE
HEEt RIFFAE, #IER EHMTAKXERIZIE.

R E R HEE
(9-pin PANEL1)
(FF2R%1H, H%19)

SRR BB LT B SR HES 48 AR
EHERRE. ERZHARER
AR RE IS TRBE IR E I HES
EEERRZAFEIEERS
.

IBEEARATEIR LRI BRI, EAER EE IR Z A B A A IR A 75 =

RESET (Zag#z4) :
BEERRIER LA ERIZH., HEMERARERITIERENME, #TERE
2Bl AT E AT LB B

PLED (F# %R LED) :

BEERRATER LRIERMREIE T, FRIEEEER, Ut LED =&, Rk
A S1/S3 FERARRERS, LED BFF4HPIME. FAEN S4 RERRARRER BH%E (S5) B, LED
=0

HDLED (RE#%;%2) LED) :

1% ZHARATE IR _EAIRERSE ) LED, TBRRIEFEABEBAEHE, LED =i,

EEROEERRSIE TR, FEREEEFERATREZH. Bl BR
LED. fE%EE) LED. W\ REMEEAAR. AFHRETERRAEREZLEHEE,
B HEE AR R SIS IR 5 IEREFR AT

Cz PWRBTN (Zig#:4) :

E iR LED &MU\ HEE SPEAKER ESHERER LED R AEFRm U\
(7-pin SPK_PLED1) S EEE S,

ESME1H, H3%20 sy |
€ ) EOREE

1

> |
PLED+
PLED+
PLED-




Serial ATA3 #£88 $| ¥ $| EM4E SATA3 %88 & X B WER
EA: E E 1%3%2 B SATA ERHEL,
(SATA3_0: 0 == on & FJ3E 6.0 Gb/s ERMEEE,
HESHWE1HE, H#%17) (b) o, =
(SATA3_1: F._;" g
HESEE1E, £%17) (T L LS
(SATA3_2:
HEEE1H, &m¥k16) (L)
(SATA3_3:
HESEE1E, &m¥K16) (T)
USB 2.0 HEgt USB_PWR e F 4R EHF—1E USB 2.0 #E

(9-pin USB_2_3)
(F2R%E18H, H%23)

P-
USB_PWR

&, Itk USB 2.0 HESH E AITIE M
&R,

Vbus
IntA_PB_SSRX-

USB 3.2 Gen1 #E$t
EEH:

Vbus
IntA_PA_SSRX-
IntA_PA_SSRX+

(19-pin USB3_6_7) o o
(FE2E%E1H, %12

GND
IntA_PB_SSTX-
IntA_PB_SSTX+
GND
IntA_PB_D-

INtA_PA_SSTX+
GND
IntA_PA_D-
IntA_PA_D+

IntA_PB_D+
Dummy

(19-pin USB3_4_5)
GESBE1EH, HBE15) oo

IntA_PB_SSTX-

IntA_PB_D- GND

GND
GND
INtA_PB_SSRX+
IntA_PB_SSRX-
Vbus

Vbus

1
Ef: Dummy§ IntA_PA_D+

IntA_PB_SSRX+

INtA_PA_SSTX+
IntA_PA_SSTX-

IntA_PA_SSRX+
IntA_PA_SSRX-

AESRESEMAHH, &
USB 3.2 Gen #E&t ¥ AT 32 3B W 1E
IR,

AU E 4R Type CUSB 3.2
Gen2x2 HEst

(20-pin F_USB32_TC_1)
(F2HE1H, RBK14

USB Type-C Cable

AERWEF—ERTER

Type CUSB 3.2 Gen2x2 #E#t.
e HEST FRIE $E USB 3.2 Gen2x2
148, LARMEESM USB 3.2
Gen2x2 E#IE,

H670 PG Riptide
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BIE R SRS
(9-pin HD_AUDIO1)
(F2HET1H, HK26)

O sENCE# AHEHEAREETMEEE
MIC’RguLRET AT E R E .

HDA 7 REIETRIESE, FARAFMREERFMARPLERS.
2. HIEER ACY7 Enﬂﬁfﬁ, BB T R K E R EIRE A
A. #% Mic_IN (MIC) i##ZE MIC2_L.
B. # Audio_R (RIN) #£#£E OUT2_R A#% Audio_L (LIN) ## % OUT2_L.
C. #5#%1ts (GND) Z# Z # 1t (GND),
D. MIC_RET % OUT_RET {£# HD SR ETiRIEA. BT FEE ACY7 EAfERL

Q 1. SRR X EEEE G/ EEE (Jack Sensing), 1E#3R_LAIEIRARA A X 1

i,
E #ERMBIFIAIZF R, FRi{E Realtek ZEH#IE#RFHAT FrontMic) 1ESEAE 57
BEE] .
W K0S B R R 22t K EHARER A IUE 4-Pin ki
(4-pin CHA_FAN1/WP) R R B, %Wfﬁiﬁ;‘%
FESB$E1H, H5%13) FAN_SPEED_CONTROL 3-Pin CPU #30Kk42EE, 7
(4-pin CHA_FAN2/WP) CHAfF‘;’:(_SVPOELETDAGE Z Pin1-3,
(E2HE%1H, H%28)
(4-pin CHA_FAN3/WP)
(HE2HE%1H, H5%10)
(4-pin CHA_FAN4/WP)
(HE2H%1H, H5%18)
CPU A B8 AN SPECD CONTROL A EHARE S 4-Pin CPU BLR
(4-pin CPU_FANT) (FEER) $H SEHE
ESHE1H, ®%3) £ 3-Pin CPU AR, HHEE
T2 34 Pin 1-3,




H670 PG Riptide

CPU /KB H B R TR — A EHIREH 4-Pin 7% CPU
(4-pin CPU_FAN2/WP) FREE, &0EHEEE 3-Pin
(#ESHE1H, H%6) L raw vourace CPU KRR, FEHZZ Pin
FAN_SPEED_CONTROL 1_3°
ATX EiF#ZHE A EIREFE—4E 24-pin ATX

(24-pin ATXPWRT1)
(F2RE1H, &K1

BREE, HEEMA 20-pin
ATX BIR{HAERE, A Pinl
& Pin 13,

ATX 12V BEHEHE s s AR E IR — 40 8-pin ATX
(8-pin ATX12V1) ULy 12V ERIEE, EEEH 4-pin
GEsME1HE ®%K1) ) X ATX EiR{LRESS, IEA Pin 1
X Pin 5,
* i HEHEECEE CPU K
EES, MIEBTROERS.
145 PCle B4R IANILIE
.

ATX 12V EiR#EEE —l B ATX 12V EREEIIE
(4-pin ATX12V2) U B,
(EeMZ1E, S%2) U * EIREEEAE L E— BB

sz,
* 3§ ATX 12V 4-pin BLREEE
ATX12V2 BRYiEE 1,
ERBATS, EREILE
BEEL ATX12V1 5B EH,
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SPITPM HE&t
(13-pin SPI_TPM_J1)
(F2HET1H, HK21)

SPI_DQ3

SPI_PWR

Dummy

CLK
SPI_MOSI

RST#
|TFI‘M7PIRQ

O[O
Ol

I
| SPI_TPM_CS#
GND
RSMRST#
SPI_MISO

SPI_CS0

SPI_DQ2

LL#EE 4% SPIE T A 1EME
(TPM) R, ARERFEFSM.
HOBE. FHEREMNRE,
TPM Rt gesa LB L 2.
REBMNFDUEETETE
%,

Thunderbolt AIC #£58
(5-pin TB1)
(FSBE18, /K27

#1518 GPIO @4
Thunderbolt™ fifM &+ (AIC)
EE]ZE,

*251§ Thunderbolt™ AIC %22
Z PCIE3 (FEREIETE) .

RGB LED #HE&t
(4-pin RGB_LED1)
(F2HE1H, RK24)

+12VvG R B

Lt RGB HE#t F#Y&E % RGB LED
ERE, AIREREEERE
LED FRRAZIR.

BE MIUSERAERE
RGB LED #i#4%, #RISEARAIRE
B

* BRETEHE SRR,
2% 40 H,

AIEL LED HE#t
(3-pin ADDR_LED1)
(FSRE1H, H%25

(3-pin ADDR_LED2)
(FSH%E1H, &%)

(3-pin ADDR_LED3)
(FSH%E1H, BR7)

1
GND
DO_ADDR

vouT

GND

DO_ADDR
VouT

gocme

LEHES AR EE AR EAEE
$#R7E LED B AR EHL LED
ERAR,

BE MAUERAERER
TEHE LED B4R, HRIMARAIAE
it

* BAREEHES IR AR, &
SHEMNE,
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2.7 BEZH
FHIRE B EE%: BIOS Flashback #%x#l, AI=E{¥ A& %3 BIOS,

BIOS Flashback %1 o o BIOS Flashback BiBI AT =8 1E A&
(BIOS_FB1) . E#h BIOS.
(FE2H¥3E, #%10)

ASRock BIOS Flashback T & R = /4 74~ FA B BA R AR 7 BE B4 BIOS, EZE CPU 47,

{& 4 BIOS Flashback Lh5EZ B, #5 %1 BitLocker RAE{A{NI#E TPM B9INZ s 2214, #iE
REMRFILHEREREH. WENEMARRDERSE, BRBRFENERE FHS
BHENENEEF ., B B BIOS ZEIfEH fTPM. &8I, AJRE%ERETEAIRIEHL.

E{# A USB BIOS Flashback T8k, #51ikEE 55 BT,

=
1. 1 ASRock #8if & & A9 BIOS #6232 http://www.asrock.com.
2. #% BIOS #RIE R 1ERY USB BE 51, 5T USB FE SREMERAME FAT32,
3. 1} zip &SR EE4E BIOS 55,
4, FEAEE RN Tcreativerom) , RHEMEZE X USB FESREMIRESR T,
5. #% 24 pin TIREEFBAN TR, AEMMEIREESEA ACBIR,
6. 1EE 1§ USB FE SR A USB BIOS Flashback E1£18,
7. $Z1 BIOS Flashback BARAZI =), #2 LED & BIIABIME.
8. %% LED {Z.1LF9#%, =% BIOS Rl E&TTMK.
*$NER LED }B R A247IE, ZR BIOS Flashback 2B E#&E. HMEEEM USB M SREE N USB
BIOS Flashback i##18,
R LED TR E, SPERATIRILK CMOS Bith it EH IR T/ hEnEZ &S E,
EMEREENEBEER R,

=]
=]

e

= =
(—) =

USB BIOS Flashback & #1g
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Spesifikasi
Platform

CPU

Chipset

Memori

Slot Ekspansi

Grafis

Bentuk dan Ukuran ATX
Desain Kapasitor Solid

Mendukung Prosesor Intel® Core™ Gen ke-12 (LGA1700)
Desain 9 Fase Daya

Mendukung Teknologi Intel” Hybrid

Mendukung Teknologi Intel® Turbo Boost Max 3.0

Intel® H670

Teknologi Memori DDR4 Dua Saluran

4 x Slot DIMM DDR4

Mendukung memori DDR4 non-ECC, tanpa buffer hingga
0ooo+(oC)*

* Mendukung DDR4 3200 secara native.
* Lihat Daftar Dukungan Memori pada situs web ASRock untuk

informasi selengkapnya. (http://www.asrock.com/)

Mendukung modul memori ECC UDIMM (berjalan dalam mode
non-ECQC)

Kapasitas maksimum memori sistem: 128GB

Mendukung Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 2.0

2 slot PCle x16 (PCIE1/PCIE3: satu pada Gen5x16 (PCIE1); dua
pada Gen5x16 (PCIE1) / Gen4x4 (PCIE3))*

* Mendukung SSD NVMe sebagai disk boot

3 slot PCIe Gen3x1

Mendukung AMD CrossFire™

1 x Soket M.2 (Tombol E), mendukung modul jenis 2230 WiFi/
WiFi BT PCle dan Intel” CNVi (WiFi/BT terintegrasi)

Intel® UHD Graphics Built-in Visuals dan output VGA hanya
didukung dengan prosesor yang terintegrasi GPU.

Arsitektur Grafis Intel® X° (Gen 12)

Output grafis ganda: Mendukung port HDMI dan DisplayPort 1.4
melalui pengontrol layar mandiri

Mendukung HDMI 2.1 Yang Kompatibel dengan TMDS dengan
resolusi maks. hingga 4K x 2K (4096x2160) @ 60Hz



Audio

LAN

1/0 Panel
Belakang

Penyimpanan

H670 PG Riptide

Mendukung DisplayPort 1.4 dengan resolusi maks. DSC
(dikompres) hingga 8K (7680x4320) @ 60Hz / 5K (5120x3200) @
120Hz

Mendukung HDCP 2.3 dengan Port HDMI 2.1 Yang Kompatibel
dengan TMDS dan DisplayPort 1.4

Audio HD 7.1 CH (Realtek ALC897 Audio Codec)
Mendukung Perlindungan dari Lonjakan Arus
Audio Nahimic

Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s

Giga PHY Intel® 1219V

Mendukung Wake-On-LAN

Mendukung Perlindungan dari Petir/ESD
Mendukung Ethernet 802.3az Hemat Energi
Mendukung UEFI PXE

3 x Titik Pemasangan Antena

1 x Port Mouse/Keyboard PS/2

1 x Port HDMI

1 x DisplayPort 1.4

1 x Port USB 3.2 Gen2 Tipe-A (10 Gb/s) (ReDriver) (Mendukung
Perlindungan ESD)

1 x Port USB 3.2 Gen2 Tipe-C (10 Gb/s) (ReDriver) (Mendukung
Perlindungan ESD)

4 x Port USB 3.2 Genl (Mendukung Perlindungan dari ESD)

* USB3_2_3 adalah Port Gaming Lightning.

2 x Port USB 2.0 (Mendukung Perlindungan dari ESD)

1 x Port LAN RJ-45 dengan LED (LED ACT/LINK dan LED
SPEED)

1 x Tombol BIOS Flashback

Soket Audio HD: Saluran Masuk/Speaker Depan/Mikrofon

4 x Konektor SATA3 6,0 Gb/s

1 x Soket Hyper M.2 (M2_1, Key M), mendukung PCle tipe
2260/2280 mode Gen4x4 (64 Gb/s)*

1 x Soket Hyper M.2 (M2_2, Key M), mendukung PCle tipe
2242/2260/2280 mode Gen4x4 (64 Gb/s)*

1 x Soket Hyper M.2 (M2_3, Key M), mendukung SATA3 tipe
2260/2280/22110 6,0 Gb/s & PCle mode Gen4x4 (64 Gb/s)*
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Konektor

* Mendukung Teknologi Intel® Optane™ (hanya M2_2 dan M2_3)
* Mendukung Intel® Volume Management Device (VMD)

* Mendukung SSD NVMe sebagai disk boot

* Mendukung Kit U.2 ASRock

+ Mendukung RAID 0, RAID 1, RAID 5 dan RAID 10 untuk
perangkat penyimpanan SATA

+ Mendukung RAID 0, RAID 1 dan RAID 5 untuk perangkat
penyimpanan M.2 NVMe

+ 1x Header SPI TPM
+ 1xHeader LED Daya dan Speaker
+ 1x Header LED RGB
* Mendukung total Strip LED hingga 12V/3A, 36W
+ 3 x Addressable LED Header
* Mendukung total Strip LED hingga 5V/3A, 15W
+ 1 x Konektor Kipas CPU (4-pin)
* Konektor Kipas CPU mendukung kipas CPU dengan daya kipas
maksimum 1A (12W).
+ 1 x Konektor Kipas CPU/Pompa Air (4-pin) (Kontrol Kecepatan
Kipas Pintar)
* CPU/Kipas Pompa Air mendukung kipas berpendingin air dengan
daya kipas maksimum 2A (24W).
+ 4 x Konektor Sasis/Kipas Pompa Air (4-pin) (Kontrol Kecepatan
Kipas Pintar)
* Chassis/Kipas Pompa Air mendukung kipas berpendingin air dengan
daya kipas maksimum 2A (24W).
* CPU_FAN2/WP dan CHA_FAN1~4/WP dapat mendeteksi otomatis
jika kipas 3-pin atau 4-pin sedang digunakan.
1 x Konektor Daya ATX 24 pin
+ 1 x Konektor Daya 12 V 8 pin (Konektor Daya dengan Densitas
Tinggi)
+ 1 x Konektor Daya 12 V 4 pin (Konektor Daya dengan Densitas
Tinggi)
+ 1 x Konektor Audio Panel Depan
+ 1 x Konektor Thunderbolt AIC (5-pin) (Mendukung Thunderbolt 4
AIC)



Fitur BIOS

Monitor
Perangkat
Keras

0os

Sertifikasi

H670 PG Riptide

1 x Header USB 2.0 (Mendukung 2 port USB 2.0) (Mendukung
Perlindungan dari ESD)

2 x Header USB 3.2 Genl (Mendukung 4 port USB 3.2 Genl)
(Hub ASMedia ASM1074) (Mendukung Perlindungan dari ESD)
1 x Header Tipe C USB 3.2 Gen2x2 Panel Depan (20Gb/s)
(Mendukung Perlindungan ESD)

AMI UEFI Legal BIOS dengan dukungan GUI multibahasa

ACPI 6.0 Kompatibel dengan aktivitas pengaktifan

Dukungan SMBIOS 2.7

CPU Core/Cache, CPU GT, DRAM, VCCIN AUX, +1,05V PROC,
+1,8V PROC, +0.82V PCH, Multi penyesuaian Tegangan +1,05V
PCH

Takometer Kipas: Kipas CPU, CPU/Pompa Air, Sasis/Pompa Air
Kipas Hening (Penyesuaian otomatis kecepatan kipas sasis
berdasarkan suhu CPU): Kipas CPU, CPU/Pompa Air, Sasis/Pompa
Air

Kontrol Multikecepatan Kipas: Kipas CPU, CPU/Pompa Air, Sasis/
Pompa Air

Pemantauan tegangan: CPU Vcore, PCH, DRAM, VCCIN AUX,
+1,05V PROC, +1,8V PROC, +0,82V PCH, +12V, +5V, +3,3V

Microsoft® Windows® 10 64-bit / 11 64-bit

FCC, CE
Mendukung ErP/EuP (memerlukan catu daya untuk ErP/EuP)

* Untuk informasi rinci tentang produk, kunjungi situs web kami: http://www.asrock.com

Perlu diketahui, overclocking memiliki risiko tertentu, termasuk menyesuaikan pengaturan
pada BIOS, menerapkan Teknologi Untied Overclocking, atau menggunakan alat bantu

overclocking pihak ketiga. Overclocking dapat mempengaruhi stabilitas sistem, atau bahkan

mengakibatkan kerusakan komponen dan perangkat sistem. Risiko dan biaya apa pun

menjadi tanggungan Anda. Kami tidak bertanggung jawab atas kemungkinan kerusakan

karena overclocking.
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Contact Information

If you need to contact ASRock or want to know more about ASRock, youre welcome
to visit ASRock’s website at http://www.asrock.com; or you may contact your dealer
for further information. For technical questions, please submit a support request

form at http://www.asrock.com/support/tsd.asp

ASRock Incorporation

2F., No.37, Sec. 2, ]hongyang S. Rd., Beitou District,
Taipei City 112, Taiwan (R.O.C.)

ASRock EUROPE B.V.
Bijsterhuizen 11-11

6546 AR Nijmegen

The Netherlands

Phone: +31-24-345-44-33
Fax: +31-24-345-44-38

ASRock America, Inc.
13848 Magnolia Ave, Chino, CA91710

U.S.A.
Phone: +1-909-590-8308

Fax: +1-909-590-1026



DECLARATION OF CONFORMITY

Per FCC Part 2 Section 2.1077(a)

C

Responsible Party Name: ~ ASRock Incorporation

Address: 13848 Magnolia Ave, Chino, CA91710

Phone/FaxNo:  11.909-590-8308/+1-909-590-1026
hereby declares that the product
Product Name : Motherboard
Model Number : H670 PG Riptide
Conforms to the following specifications:
FCCPart15, SubpartB, Unintentional Radiators
Supplementary Information:
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the
following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference,
and (2) this device must accept any interference received, including interference

that may cause undesired operation.

Representative Person’s Name: ~ James

Signature : E@""

Date : May 12,2017




EU Declaration of Conformity NSReck

For the following equipment:
Motherboard
(Product Name)

H670 PG Riptide / ASRock
(Model Designation / Trade Name)

ASRock Incorporation

(Manufacturer Name)

2F, No.37, Sec. 2, Jhongyang S. Rd., Beitou District, Taipei City 112, Taiwan (R.O.C.)
(Manufacturer Address)

EMC Directive - 2014/30/EU

H EN 55032:2015/A11:2020 M EN 55024:2010/A1:2015
M EN 61000-3-2:2014 [J EN 55035:2017/A11:2020
M EN 61000-3-3:2013 M EN 61000-4-2:2009

H EN 61000-4-3:2006/A1:2008/A2:2010
M EN 61000-4-4:2012

M EN 61000-4-5:2014/A1:2017

M EN 61000-4-6:2014/AC:2015

M EN 61000-4-8:2010

M EN 61000-4-11:2004/A1:2017

Low Voltage Directive - 2014/35/EU
[JEN 62368-1:2014

[ EN 62368-1:2014/A11:2017

RoHS Directive - 2011/65/EU
M (EU) 2015/863 [J EN 50581:2012

ASRock EUROPE B.V.
(Company Name)

Bijsterhuizen 1111 6546 AR Nijmegen The Netherlands
(Company Address)

Person responsible for making this declaration:

N /

(Name, Surname)
A V.P

(Position / Title)
December 17, 2021
(Date)

P/N: 15G062335000AK V1.0
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